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LIST PREZESA ZARZADU

Szanowni Panstwo, Akcjonariusze i Inwestorzy,

z wielkg przyjemnoscig, we wstepie do Raportu Rocznego XTPL za 2023 rok, pragne przedstawic¢ najwazniejsze
osiggniecia Spotki oraz zrealizowane cele, ktdre wyznaczyliSmy sobie wraz z przyjeciem w ubiegtym roku Strategii XTPL na
lata 2023-2026.

W 2023 roku wygenerowalismy historycznie najwyzszy poziom przychoddw i po raz pierwszy przekroczylismy 15
min zt. Wiekszosc¢ z tej kwoty ponownie stanowita sprzedaz komercyjna, co potwierdza szereg zalet i przewag rozwijanej
przez nas autorskiej technologii ultraprecyzyjnego druku. W ramach rozwijanych przez nas trzech linii biznesowych,
znajduje ona coraz szersze zainteresowanie przede wszystkim w srodowisku przemystowym i korporacyjnym, a XTPL
posiada obecnie klientéw w kazdej, kluczowej w branzy technologii addytywnych, szerokosci geograficznej. Coraz wieksza
rozpoznawalnos¢ naszej marki, ktorej towarzyszg wymierne efekty w postaci rosngcej ilosci zapytarn ofertowych
i prowadzonych rozméw biznesowych, kreuje szanse i przestrzen na znaczace przeskalowanie firmy w horyzoncie
najblizszych lat. Wizja istotnego przyspieszenia naszego rozwoju stanowita podstawe do decyzji zwigzanej
z przeprowadzeniem w ubiegtym roku oferty publicznej oraz przyjeciem Strategii na lata 2023-2026, wraz z wyznaczeniem
kluczowych celdw w postaci zrealizowania pierwszych wdrozen technologii XTPL na linie przemystowe globalnych
producentéw zaawansowanej elektroniki oraz osiggnigcia 100 min zt przychodéw ze sprzedazy produktéw i ustug do
korica 2026 roku. W wyniku sukcesu oferty publicznej, w ktdrej popyt ze strony krajowych i miedzynarodowych
inwestoréw kilkukrotnie przekroczyt jej wielkos¢, pozyskaliémy ponad 34 min zt netto. Zabezpiecza to plan inwestycyjny
na kolejne lata, a XTPL pozwala w petni skoncentrowac sie na realizacji zapowiedzianych celdw.

Strategia XTPL na lata 2023-2026 koncentruje sie na dwdch giéwnych obszarach. Jest to rozwdj biznesu
i sprzedazy, a takze rozwdj operacyjny i catej organizacji. Zmiany jakie zachodzity w XTPL w 2023 roku i ostatnich
miesigcach br. sg bezposrednia konsekwencja wdrazanej Strategii zorientowanej na przeskalowanie XTPL z dojrzatej firmy
o profilu R&D na wiodacy deep tech w Polsce specjalizujgcy sie w technologii ultraprecyzyjnego nanodruku,
komercjalizowanego z czotowymi producentami zaawansowanej elektroniki na swiecie.

Odwazna wizja rozwoju wymaga naktadow inwestycyjnych, a przede wszystkim swiatowej klasy ekspertow,
ktorzy pracujg z pasjg w uporzadkowanej strukturze z jasno okreslonym zestawem obowigzkow, celéw i mozliwoscig
podnoszenia swoich umiejetnosci. Z duzg satysfakcja moge powiedzie¢, ze duza czesSc tej pracy zostata przez nas
wykonana. Na dzien publikacji sprawozdania, XTPL zatrudnia 91 pracownikéw — to az 2-krotny wzrost na przestrzeni
ostatnich 12 miesiecy. Jeszcze do niedawna takie tempo rozbudowy zespotu bytoby poza naszym zasiegiem ze wzgledu
na strukture organizacyjng, natomiast po wprowadzeniu nowych systemow, procesow i sposobow zarzgdzania, jestesSmy
w stanie efektywnie zagospodarowac nowe talenty i pozyskane w ten sposdb kompetencje. Wielkos¢ zespotu w granicach
100 osdb jest dla nas obecnie komfortowa, umozliwiajac realizacje zaktadanej i oczekiwanej przez nas skali wzrostu
biznesu, nad ktérg bedziemy skoncentrowani w tym roku oraz w przysztych latach.

Osiggniecie przychodéw ze sprzedazy komercyjnej w wysokosci 100 min zt wymaga rowniez istotnego
zwiekszenia mocy produkcyjnych, dzieki czemu XTPL bedzie w stanie realizowaé wiekszg liczbe zamowien urzadzen Delta
Printing System (DPS) oraz modutéw do wdrozen przemystowych. Na poczatku 2023 roku posiadalismy mozliwosci
produkcyjne rzedu kilkunastu urzadzen DPS rocznie. Co istotne, bylismy w stanie pokry¢ je w catosci zamdwieniami
i w ubiegtym roku dostarczyliSmy do naszych klientéw tacznie 13 urzadzen, az o 10 wiecej niz w 2022 roku. Obecnie
mozemy nawet 2x szybciej realizowac zamodwienia, co kreuje potencjat produkcyjny na ponad 20 takich urzadzen rocznie.
Z kazdym kolejnym rokiem zamierzamy te zdolnosci sukcesywnie podnosi¢, a takie realizowa¢ w ramach tej linii
biznesowej coraz wyzszg sprzedaz. Warto podkresli¢, ze w 2024 widzimy powrdt do standardowej sezonowosci sprzedazy
urzadzen DPS, ktdra istotnie przyspiesza w drugim pétroczu. Rok 2023 byt pod tym wzgledem wyjgtkowy, gdzie post-
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pandemiczne odbicie w Chinach przetozyto sie obficie na liczbe zamdwien wygenerowanych przez naszego dystrybutora
—Yi Xin Technology.

Z odpowiednio duzym i kompetentnym zespotem oraz zdolnosciami produkcyjnymi, priorytetem stajg sie
dziatania sprzedazowe, ktére w XTPL sg bardzo mocno intensyfikowane. Po okresie bilansowym, na poczatku 2024 roku,
dotgczyt do nas doswiadczony Dyrektor Sprzedazy na Ameryke Pétnocng, ktéry odpowiada za opracowanie i wdrazanie
strategii sprzedazowej na tym kluczowym rynku oraz nawigzywanie partnerstw biznesowych w oparciu o wieloletnie
doswiadczenie i rozbudowang, miedzynarodowa sie¢ kontaktéw. Pierwsze efekty zaczynajg by¢ juz widoczne, w marcu
br. zrealizowalismy sprzedaz urzadzenia DPS do przemystowego klienta z Kalifornii, a w drugim pétroczu planujemy
otworzy¢ pierwsze stacjonarne centrum sprzedazowo-demonstracyjne, ktdre bedzie zlokalizowane w Bostonie. Placéwke
wyposazymy m.in. w laboratorium w ktérym potencjalni klienci bedg mogli zapoznac sie dziataniem technologii XTPL oraz
ofertg produktowg w postaci modutdw do wdrozen przemystowych, urzadzen DPS i materiatdw HPM (nanotusze).
Dodatkowo, na przestrzeni 2023 roku oraz w ostatnich miesigcach, dwukrotnie zwiekszyliémy liczbe oficjalnych
dystrybutoréw naszych rozwigzan technologicznych z 5 do 11, poszerzajac ich m.in. o renomowane firmy z USA, Tajwanu
czy Korei Potudniowej. Pierwsze miesigce pracy z nowym dystrybutorem to zawsze intensywna edukacja na temat
mozliwosci naszych produktéw i przewag jakie oferujg, a nastepnie rozpoczynajg sie wtasciwe dziatania marketingowe
i ofertowe — liczymy na pierwsze efekty sprzedazowe jeszcze w 2024 roku. Dopetnieniem dziatan z zakresu sprzedazy
i marketingu jest nasza stale rosngca obecnos¢ na miedzynarodowych konferencjach i targach branzowych, gdzie XTPL
pojawia sie czesto w charakterze wystawcy czy prelegenta, aktywnie uczestniczac w ksztattowaniu oczekiwan wzgledem
mozliwosci rozwoju technologii addytywnych. W 2024 roku zamierzamy wzigé udziat w kilkunastu branzowych
wydarzeniach, na ktérych bedziemy mocno widoczni, takze za sprawg naszych dystrybutoréw, ktérzy prezentujg tam
nasze rozwigzania. Wieksza liczba takich eventéw przektada sie bezposrednio na rosngce szanse sprzedazowe, ktore
nastepnie kontynuujemy poprzez rozmowy biznesowe w oparciu o zainicjowane podczas wydarzen kontakty.

Realizacja wzrostu przychodéw w skali okreslonej w naszej Strategii na lata 2023-2026 wymaga kontrybucji
wszystkich trzech linii biznesowych, ale w najwigekszym stopniu modutéw do wdrozen przemystowych na linie produkcyjne
globalnych producentéw elektroniki. Po pierwszych sukcesach z wigzanych z wprowadzeniem naszych rozwigzan
w obszarze badan i rozwoju, teraz skupiamy sie na wchodzeniu z naszymi rozwigzaniami technologicznymi do Swiata
produkcji. To wtasnie przemystowe zastosowania naszych obecnych oraz przysztych rozwigzan technologicznych
umozliwig dtugofalowy rozwdj i wzrost Spotki. W 2023 roku poczyniliSmy z naszymi partnerami istotne postepy,
przechodzac do najwazniejszego, czwartego etapu wdrozenia przemystowego — budowy prototypu przemystowego
urzadzenia z naszym modutem w jego centrum. W potowie ubiegtego roku osiggneliSmy ten etap wdrozenia z globalng
firmg z USA notowang na Nasdaq 100 o rocznych przychodach mieszczacych sie w zakresie kilku do kilkunastu mld
dolaréw. Jest to jeden z najwiekszych producentéw maszyn przemystowych dla producentéw elektroniki nowej generacji
na Swiecie, dziatajgcy w branzy poétprzewodnikéw oraz wyswietlaczy Flat Panel Display. Drugi partner, z ktérym
przeszliSmy do tej kluczowej fazy ewaluacji technologii XTPL, to HB Technology z Korei Ptd., producent przyrzagdéw do
testowania i naprawy urzadzen dla najbardziej zaawansowanych producentow wyswietlaczy takich jak m.in. Samsung
Display Corporation czy Beijing BOE Display Technology. Nasza technologia jest testowana w kolejnych zastosowaniach,
m.in. do wyswietlaczy typu micro OLED display, a wspodtpraca przebiega na tyle dobrze i intensywnie, ze w ubiegtym
tygodniu otrzymaliSmy zamodwienie na kolejny modut przemystowy celem budowy drugiego prototypu urzadzenia
i przyspieszenia dalszych testow. XTPL posiada 9 projektéw nakierowanych na przemystowe wdrozenia (przynajmniej na
drugim etapie obejmujgcym testowanie rozwigzan XTPL na poziomie tgczonych prac wroctawskiego centrum B+R oraz
zespotdéw B+R naszych partneréw), z czego na najbardziej zaawansowanych etapach rozwoju znajduja sie 4 projekty,
w tym dwa wymienione powyzej, bedgce obecnie najblizej potencjalnego i oczekiwanego przez nas wdrozenia. Wierzymy,
Ze pierwsze przejscie catej Sciezki ewaluacji naszej technologii i produktu z partnerem o tak ugruntowanej pozycji na
Swiecie jak nasi klienci koricowi, przyczyni sie do przyspieszenia takie pozostatych wdrozen. Szacujemy, ze przy
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pozytywnej walidacji wszystkich 9 projektéw, potencjat do generowania sredniorocznych przychodéw rosnie do ok. 400
min zt.

W 2023 roku osiggnelismy rekordowy poziom 15,5 min zt przychoddw oraz 13,4 min zt przychoddéw ze sprzedazy
produktow i ustug. To dynamiki wyzsze w ujeciu rok do roku o odpowiednio 21% i 34%. Nasza baza poréwnawcza rosnie,
natomiast w dalszym ciggu zamierzamy zachowa¢ wysokie dynamiki i wierzymy, ze inwestycje poczynione w ubiegtym
roku i ostatnich miesigcach, przetozg sie w dalszym okresie na istotny wzrost sprzedazy. Realizacja programu
inwestycyjnego to w krotkim terminie obcigzenie dla rentownosci Spétki, ktéra na poziomie EBITDA czy zysku netto
pozostaje ujemna. Redukuje to takze nasz poziom srodkéw pienieznych, ktéry na koniec grudnia 2023 roku wynidst 27,3
min zt, a na koniec marca 2024 roku, zgodnie z opublikowanymi w zesztym tygodniu szacunkami, zmniejszyt sie do 22,0
min zt. Dziatania te sg zgodne z zatozeniami Strategii oraz naszym budzetem i planem inwestycyjnym. Majg na celu
zwiekszenie potencjatu Spétki do generowania przychoddw, a nastepnie efektywnego konwertowania dziatalnosci
w obrebie naszych trzech linii biznesowych na zamdwienia i przychody, réwniez w dtugim terminie. Jednoczesnie
najwazniejsze inwestycje w zespot i reorganizacje struktury wewnetrznej XTPL zostaty zakoriczone.

Na zakoriczenie chciatbym podkresli¢ jak bardzo udany byt dla nas 2023 rok — zabezpieczylismy sytuacje
finansowa Spotki, przyjelismy Strategig rozwoju na lata 2023-2026 ze Smiatg, ale osiggalng wizjg rozwoju, a takze
skutecznie wdrozyliémy kluczowe inwestycje stanowigce pierwszg faze realizacji celu 10-krotnego wzrostu przychodéw
do korica roku 2026 do poziomu 100 min zt. Jestesmy w petni skoncentrowani na procesie skalowania Spotki i osiggania
kolejnych postepédw w procesach wdrozern przemystowych naszej technologii, ktére w momencie pozytywnego
zakonczenia bedg przetomowym punktem w historii rozwoju XTPL.

Dziekuje wszystkim zaangazowanym, ktoérzy przyczynili sie do dotychczasowych sukceséw XTPL — naszym
partnerom biznesowym, dystrybutorom, a takze inwestorom i akcjonariuszom. We wrzesniu ubiegtego roku XTPL dotgczyt
do indeksu sWIG80, traktujemy to jako docenienie naszych dotychczasowych dziatan, ale takze dowdd, ze Spotka stanowi
coraz wazniejszy fragment polskiego rynku kapitatowego, a zwtaszcza reprezentantéw branzy deep tech. Motywuje nas
to dodatkowo do pracy, zwfaszcza, ze wciaz istnieje przestrzen do rozwoju i zdobycia w przysztosdci biletu wstepu do
kolejnych indekséw, czego zycze Paristwu i Spodtce.

Ostatnie stowo pozostawiam dla naszego zespotu, jego wszystkich dotychczasowych i nowych pracownikéw,
ktorzy kazdego dnia doktadajg staran, aby zbudowa¢ we Wroctawiu prawdziwego polskiego czempiona technologicznego,
ktory wyraznie zaznaczy swojg obecnosé w globalnym tancuchu zaawansowanej elektroniki. Za to bardzo Wam dziekuje.

Dr Filip Granek
V=Y 4
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Informacje o raporcie oraz stowniczek

pojec i skrotéow w nim uzytych
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1. INFORMACIE O RAPORCIE ORAZ SLOWNICZEK POJEC | SKROTOW W NIM UZYTYCH

XTPL Spodtka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu, adres: ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw, zarejestrowana w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000619674 - Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we
Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (,XTPL”, ,XTPL S.A.”, ,Spétka”, ,Jednostka”,
,Jednostka Dominujaca”, ,Emitent”), Numer NIP: 9512394886, REGON: 361898062.

Na 31 grudnia 2023 roku (,Dzien Bilansowy”) kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosit 230.422,20 zt i sktadat sie z 2.304.222
akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda (,,Akcje”).

Ten dokument (,Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarzgdu XTPL S.A. z dziatalnosci Grupy Kapitatowej XTPL S.A. (,,Grupa
Kapitatowa”, ,,Grupa”, ,,Grupa XTPL", ,Grupa XTPL S.A.”) i z dziatalnosci XTPL S.A. za rok obrotowy 2023 (,,Sprawozdanie
z dziatalnosci”).

Grupa Kapitatowa obejmuje jednostke dominujaca oraz spétki zalezne (XTPL Inc. z siedzibg w USA oraz TPL sp. z 0.0. z
siedzibg we Wroctawiu), nad ktérymi XTPL S.A. sprawuje catkowitg kontrole (,,Spotki Zalezne”, , Jednostki Zalezne”, , XTPL
Inc.”, ,,TPL sp. z 0.0.”).

Zrédtem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu (,Data Raportu”)
jest dzien 25 kwietnia 2024 roku.

Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie sie skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(obejmujace Spotke i Spotki Zalezne) za rok zakoriczony 31 grudnia 2023 roku sporzgdzone wedtug Miedzynarodowych
Standardéw Sprawozdawczosci Finansowe]j zatwierdzonych do stosowania w UE. Przez jednostkowe sprawozdanie
finansowe w Raporcie rozumie sie sprawozdanie finansowe Jednostki Dominujgcej za rok rozpoczety 1 stycznia 2023 roku
i zakoriczony 31 grudnia 2023 roku (,,Okres Sprawozdawczy”) sporzadzone wedtug Miedzynarodowych Standardéw
Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.

,GPW” oznacza Gietde Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.

,KSH” oznacza Ustawe z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spotek handlowych.

,Rozporzadzenie w sprawie raportéw biezacych i okresowych” oznacza Rozporzgdzenie Ministra Finanséw
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji biezgcych i okresowych przekazywanych przez emitentow papieréw
wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa

niebedacego panstwem cztonkowskim.

,Statut” oznacza statut XTPL S.A. dostepny publicznie pod adresem https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

,Ustawa o ofercie publicznej” oznacza Ustawe z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych.

,Ustawa o rachunkowosci” oznacza Ustawe z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci.

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
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Z uwagi na fakt, iz dziatalnos¢ XTPL S.A. ma dominujacy wptyw na dziatalnos¢ Grupy Kapitatowej, informacje
zaprezentowane w Sprawozdaniu z dziatalnosci odnoszg sie zardwno do Spétki XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej XTPL S.A.
o ile nie wskazano inaczej.

Jezeli nie podano inaczej dane finansowe prezentowane sg w tysigcach.

DEFINICJE BRANZOWE:
Q (om) oznacza jednostke rezystancji (oporu elektrycznego)

Q/0 oznacza rezystancje na kwadrat, lub inaczej rezystancje powierzchniowa
Km oznacza mikrometr, tj. jedng milionowa metra (1 / 1 000 000 m)
nm oznacza nanometr, tj. jedng miliardowa metra (1 / 1 000 000 000 m)
Adhezja oznacza tendencje réznych materiatéw do przylegania do siebie
Aglomeracja czastek oznacza taczenie drobnych czastek w wieksze czesci
AMOLED (ang. active-matrix organic light-emitting diode) oznacza diode OLED z aktywng matryca
CAD - Projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design) w zastosowaniach takich jak inzynieria
elektryczna, mechaniczna czy budowlana
CAGR oznacza kumulowany roczny wskaznik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) - jest to Sredni wskaznik
rocznego wzrostu w badanym okresie, przy zatozeniu, ze roczne wzrosty sg dodawane do wartosci bazy nastepnego
okresu
Depozycja oznacza lokalne osadzanie materiatu
Formulacja tuszu oznacza precyzyjng recepture tuszu, nadajgcg mu pozadane wtasciwosci fizyko-chemiczne
FHE (ang. Flexible Hybrid Electronics) oznacza ukfad elektroniczny wykonany na gietkim podtozu zawierajacy sztywne
elementy elektroniczne, tzn. niepodatne na zginanie
FPD (ang. Flat-panel display) oznacza ptaski wyswietlacz
IP (ang. Intellectual property) oznacza wtasnosc intelektualng i przemystowa
Konduktancja oznacza przewodnos¢ elektryczng, bedaca odwrotnoscia rezystancji
Lepkos¢ - wtasnos¢ fizyczna materiatdw (ptyndw) charakteryzujgca ich tarcie wewnetrzne podczas przeptywu ptynu
(przyktadowo woda jest cieczg mato lepka, o wartosci okoto 1 cP, a miéd ma lepkos¢ od 2 000 do 10 000 cP)
Materiat hydrofilowy oznacza sktonnos¢ materiatu do przyciggania do siebie czgsteczek wody
Materiat hydrofobowy oznacza sktonnos$¢ materiatu do odpychania od siebie czgsteczek wody
Metoda addytywna oznacza dodawanie materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury i jest przeciwienstwem metody
subtraktywnej polegajacej na odejmowaniu materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury
mikro-LED (uLED, uLED) - technologia ptaskiego wyswietlacza oparta na  potprzewodnikowych
diodachelektroluminescencyjnych (LED), w ktorych kazdy z pikseli jest diodg LED o mikroskopijnym rozmiarze.
NDA (ang. non-disclosure agreement) oznacza umowe o zachowaniu poufnosci
ODR (ang. Open Defect Repair) oznacza naprawe defektow polegajacych na przerwaniu sciezki przewodzacej w uktadzie
elektronicznym
OLED (ang. organic light-emitting diode) oznacza diode LED bazujgcg na materiale organicznym.
UPD (ang. ultra precise deposition) oznacza technologie ultra precyzyjnego drukowania struktur rozwijang przez Spétke
PCB - ptytka drukowana wykonana z materiatu izolacyjnego z potgczeniami elektronicznymi przeznaczona do montazu
podzespotéw elektronicznych
Proces spiekania oznacza wzajemne wigzanie sie czgstek po podgrzaniu ich do temperatury nizszej od potrzebnej do ich
stopienia
R&D (ang. Research and Development) oznacza badania i rozwéj (B+R)

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
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Rezystancja oznacza opor elektryczny
SEM (ang. Scanning electron microscope) oznacza skaningowy mikroskop elektronowy
Spiekanie Flash oznacza metode utwardzania materiatu z uzyciem Swiatta o wysokiej energii w czasie pojedynczych

milisekund
TEA (ang. Technology Evaluation Agreement) oznacza umowe o ewaluacje technologii

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE

2.1 Wybrane dane jednostkowe

X13L

1 stycznia - 31 grudnia 2023

1 stycznia - 31

grudnia 2022

Dane w tys.
PLN EUR PLN EUR
Przychody netto ze sprzedazy produktéw i ustug 13 418 2963 10042 2142
Przychody z dotacji 2 057 454 2775 592
Zysk (strata) ze sprzedazy 7 048 1556 5985 1277
Zysk (strata) brutto -6 255 -1381 -2 257 -481
Zysk (strata) netto -6 255 -1381 -2 257 -481
Amortyzacja 1958 432 1004 214
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -4.792 -1 058 4745 1012
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -8 644 -1909 -2 469 -527
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowe;j 33 560 7 411 -833 -178

Dane w tys. 31 grudnia 2023 31 grudnia 2022
Kapitat (fundusz) wtasny 32479 7 470 4153 886
Zobowigzania krétkoterminowe 9370 2155 7 076 1509
Zobowigzania dtugoterminowe 4970 1143 6 447 1375
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 26 043 5990 5891 1256
Naleznosci krétkoterminowe 4107 945 2577 549
Naleznosci dtugoterminowe 33 8 366 78

2.2 Wybrane dane skonsolidowane

Dane w tys. 1 stycznia - 31 grudnia 2023 | 1 stycznia - 31 grudnia 2022
PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 13418 2963 10 042 2142
Przychody z tytutu dotacji 2 057 454 2775 592
Zysk (strata) ze sprzedazy 7 048 1556 5985 1277
Zysk (strata) brutto -4 828 -1 066 -2118 -452
Zysk (strata) netto -4 851 -1071 -2137 -456
Amortyzacja 1958 432 1004 214
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjne;j -4 822 -1065 4724 1008
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -7 503 -1657 -2435 -519
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej 33560 7411 -833 -178

Dane w tys. 31 grudnia 2023 31 grudnia 2022
Kapitat (fundusz) wtasny 33592 7726 3975 848
Zobowigzania krétkoterminowe 9380 2157 7 087 1511
Zobowigzania dtugoterminowe 4970 1143 6 447 1375
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 27 275 6273 6 010 1281
Naleznosci krotkoterminowe 3974 914 2588 552
Naleznosci dtugoterminowe 33 8 44 9

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
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3. SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAALNOSCI SPOLKI XTPL S.A. ORAZ GRUPY KAPITALOWEJ XTPL S.A.
3.1 INFORMACIJE O SPOLCE XTPL S.A. | JEJ GRUPIE KAPITALOWE)
3.1.1 Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma): XTPL Spotka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
Kraj: Polska

KRS: 0000619674

NIP: 9512394886

REGON: 361898062

Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS
Miejsce rejestracji: Polska

Kapitat zaktadowy: 234.987,70 PLN wptacony w catosci
Numer telefonu: +48 71 707 22 04

Adres internetowy: www.xtpl.com

E-mail: investors@xtpl.com

Spdtka posiada status spétki publicznej (gietdowej), ktérej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku na rynku
regulowanym (rownolegtym) prowadzonym przez Gietde Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A. (ticker GPW: XTP).
Od marca 2020 Spotka jest takze notowana na Open Market przy Deutsche Borse we Frankfurcie (ticker FRA: 5C8).

W zakresie sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa i Spétka stosuje zasady MSR/MSSF.

Rok obrotowy Spétki i Grupy Kapitatowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
3.1.2 Struktura grupy kapitatowej
Grupa kapitatowa XTPL S.A. powstata w dniu 31 stycznia 2019 roku.

W dniu 31 stycznia 2019 roku XTPL S.A. objeta wszystkie udziaty w nowoutworzonej spétce XTPL Inc. z siedzibg w stanie
Delaware w USA (obecnie siedziba sp6tki jest w stanie Massachusetts). Kapitat podstawowy XTPL Inc. wynidst 5.000 USD.
XTPL S.A. objeta 100% udziatéw po cenie nominalne;j.

W dniu 14 grudnia 2023 roku XTPL Inc. wyemitowat 3.000 udziatow, ktére w 100% objat XTPL S.A. Wartos¢ nowych
udziatow zostata okreslona na poziomie 1.086.478,89 USD. XTPL S.A. objat udziaty w drodze konwersji pozyczki w kwocie
850.000 USD oraz naliczonych od pozyczki odsetek w kwocie 236.478,89 USD. Ponadto w dniu 14 grudnia 2023
podniesiona zostata wartos¢ posiadanych przez XTPL S.A. 8.000 udziatéw w kapitale XTPL Inc. o 200.000 USD w drodze
doptaty do kapitatu. Powyzsze dziatania miaty na celu zapewnienie finansowania operacji XTPL Inc. na rynku Ameryki
Pétnocnej w roku 2024, zgodnie z przyjetq Strategig Spotki XTPL S.A. na lata 2023-2026.

Spdtka XTPL Inc. konsolidowana jest metodg petna.

W dniu 3 listopada 2020 roku Emitent nabyt wszystkie udziatow w spétce TPL sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu. Nabycie
przez Emitenta udziatéw w kapitale zaktadowym TPL nastgpito bez wynagrodzenia, w drodze darowizny od kazdego ze
wspolnikdéw TPL na rzecz Emitenta.

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
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Na podstawie umowy zawartej z Emitentem, TPL petni funkcje administratora pracowniczego programu motywacyjnego
Emitenta, ktdry jest istotnym elementem zarzadzania i motywowania pracownikdéw i wspétpracownikdw Emitenta
przyczyniajgcym sie do rozwoju przedsiebiorstwa i budowania wartosci Emitenta.

Jednostka dominujgca oraz jednostki zalezne nie posiadajg zaktadow ani oddziatéw.
Struktura grupy kapitatowej XTPL S.A. na Date Raportu jest nastepujgca:

SCHEMAT GRUPY )(TPLI
XTPL S.A.
(Polska)
/\
XTPL Inc. TPL Sp. z0.0.
(Boston, USA) (Palska)
a) Dane spétki zaleznej XTPL Inc.
Nazwa (firma): XTPL Inc.
Kraj: Stany Zjednoczone
Siedziba Boston

90 CANAL STREET WEST END, 4TH FLOOR
City or town, State, Zip code,Country:

Adres:
BOSTON, MA
02114

NIP: 001726856

b) Dane spétki zaleznej TPL Sp. z 0.0.

Nazwa (firma): TPL Sp. z o0.0.

Kraj: Polska

Siedziba Wroctaw

Siedziba Spotki miesci sie we Wroctawiu
ul. Stabtowicka 147 / 54-066 Wroctaw

Adres:

Numer KRS: 0000553991

. Sad Rejonowy dla Wroctaw — Fabryczna we Wroctawiu, VI
Oznaczenie Sadu: . . .
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
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REGON: 361312719

NIP: 8943061516

Organy zarzadzajace i nadzorujgce w Grupie Kapitatowej

Dane o cztonkach Zarzadu spétki dominujgcej XTPL S.A.
Zarzad zostat powotany 30 czerwca 2023 r.
Kadencja Zarzadu jest wspdlna i trwa 3 lata.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w sktad Zarzgdu wchodzili:

Filip Granek — Prezes Zarzadu od dnia 2017-06-06
Jacek Olszanski — Cztonek Zarzadu od dnia 2020-06-30

Sktad Zarzadu do dnia sporzadzenia niniejszego sprawozdania pozostat bez zmian.
Dane o cztonkach Zarzadu spétki zaleznej XTPL Inc.

Zarzad zostat powotany 24 listopada 2023 r.
Kadencja Zarzadu jest wspdlna i czas kadencji jest nieokreslony

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w sktad Zarzgdu wchodzili:

Filip Granek - President and CEO

Filip Granek - Treasurer

Urs Berger - Secretary

Stan Lewandowski - Assistant Secretary

Sktad Zarzadu do dnia sporzadzenia niniejszego sprawozdania pozostat bez zmian.

Dane o cztonkach Zarzadu spétki zaleznej TPL Sp. z o0.0.
Zarzad zostat powotany 29 maja 2020 .

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w sktad Zarzgdu wchodzili:

Jacek Olszanski — Prezes Zarzadu od dnia 2020-05-29

Sktad Zarzadu do dnia sporzadzenia niniejszego sprawozdania pozostat bez zmian.

3.1.3 Historia

X13L

XTPL powstato w 2015 roku jako Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig. Celem zatozycieli byto opracowanie

i komercjalizacja przetomowej technologii wytwarzania ultracienkich przewodzgcych linii metalicznych.

Lata 2015 - 2018

W pierwszym okresie dziatalnosci utworzono laboratorium z unikalng infrastrukturg, gdzie w trakcie pieciu miesiecy

intensywnych prac badawczo rozwojowych, zespdt Spotki osiggnat zdolnos¢ kontrolowania procesu drukowania

ultracienkich linii przewodzacych - kilkudziesieciokrotnie wezszych niz dostepne na rynku w tamtym czasie. Ten przetom

technologiczny pozwolit Spétce na ztozenie w marcu 2016 roku pierwszego wniosku patentowego obejmujgcego metode

druku XTPL oraz formute nanotuszu.
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25 kwietnia 2016 roku Zgromadzenie Wspdlnikow podjeto uchwate o przeksztatceniu podmiotu w Spotke akcyjng
(przeksztatcenie zostato zarejestrowane przez sad rejestrowy w dniu 1 czerwca 2016 roku).

Z dniem 1 wrzes$nia 2016 roku, w zwigzku ze wzrostem skali dziatalnosci, Spdétka dokonata przeniesienia istniejacej
infrastruktury badawczej do nowoczesnych laboratoriow na terenie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ (obecnie Sie¢
Badawcza tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii). Wzrosta liczebnosc¢ zespotu jakiilos¢ i jakos¢ urzgdzen
niezbednych do prowadzenia badan.

21 lutego 2017 roku, uchwatg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 02/02/2017 podjeto decyzje o dokonaniu
podziatu (splitu) akcji Spétki bez obnizania kapitatu zaktadowego Spétki, poprzez zamiane wartosci nominalnej akcji na
wartosc 0,10 PLN.

W | kwartale 2017 r. nastgpito przetamanie kolejnej bariery technologicznej. Zespoét badawczo-rozwojowy Emitenta
uzyskat szerokos¢ drukowanych linii ponizej 100 nanometrow. Nastepnie w Il kwartale 2017 r. ukoriczono prototyp
unikatowej drukarki XTPL, co zaowocowato zdobyciem nagrody Technical Development Manufacturing Award na
najwazniejszych targach elektroniki drukowanej IDTechEX w Berlinie.

W lipcu 2017 roku XTPL przeprowadzito publiczng emisje akcji, w ramach ktorej objetych zostato 155.000 akcji zwyktych
na okaziciela serii M. Akcje te zostaly przydzielone 16 osobom (fizycznym i prawnym) w Transzy Inwestoréow
Instytucjonalnych oraz 349 osobom (fizycznym i prawnym) w Transzy Detalicznej.

Dzieki przeprowadzonej emisji Spétka pozyskata 10.230.000 PLN brutto. W ofercie wzigt udziat m.in. niemiecki fundusz
inwestycyjny Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH.

14 wrzednia 2017 roku akcje Spétki zadebiutowaty w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Po debiucie
kolejny duzy fundusz inwestycyjny z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding AG, poinformowat o przekroczeniu progu
5% ogolnej liczby gtosédw w Spotce.

W kolejnych okresach Emitent konsekwentnie rozwijat swojg unikatowa technologie. W IV kwartale 2017 r. rozpoczeto
testowanie nowych (poza srebrnymi) nanoczastek - kropek kwantowych oraz pétprzewodnikéw i nowych powierzchni -
wafli krzemowych.

W listopadzie 2018 roku Prezes Zarzadu XTPL, Filip Granek zdobyt najbardziej prestizowg nagrode dla przedsiebiorcy w
Polsce - EY Przedsiebiorca Roku 2018. Wyrdznienie przyznano za jego prace nad przetomowa technologig, ktéra ma
powazng szanse zmienic¢ $wiat na lepsze.

Lata 2019 - 2021

W | kwartale 2019 r. nastgpito znaczne przyspieszenie dziatan w zakresie rozwoju biznesu, opracowano wstepny projekt
PoC (proof-of-concept) dla sektora zabezpieczen antypodrobkowych i w zakresie druku kropek kwantowych, a takze
zaawansowany projekt PoC dla sektora naprawy zerwanych potgczen metalicznych i potprzewodnikow.

16 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spotki powotato do Rady Nadzorczej pana
Wiestawa Roztuckiego - bytego Prezesa i wspottwoérce warszawskiej Gietdy Papieréw Wartosciowych, ktory zostat
wybrany na Przewodniczgcego Rady Nadzorczej Spoétki. Obecnie wspiera on aktywnie XTPL w dziataniach zwigzanych
z rynkami kapitatowymi i szeroko rozumianym tadem korporacyjnym.

23 maja 2019 roku XTPL zostato wyrdznione nagrodg za jedng z najbardziej obiecujgcych technologii sposréd uczestnikéw
I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week w Los Angeles - najwazniejszej na Swiecie konferencji branzy
producentow wyswietlaczy. Wsréd innych nagrodzonych na wydarzeniu firm znalezli sie tacy giganci jak Apple, LG Display
czy Sharp.

W kolejnych okresach Emitent rejestrowat dalsze zgtoszenia patentowe, dotyczgce rozwoju metody druku XTPL. Jedno
z zarejestrowanych zgtoszen dotyczyto metody zwiekszenia maksymalnego natezenia pradu przeptywajgcego przez linig
przewodzgacg oraz polepszenia wytrzymatosci mechanicznej linii, natomiast drugie zarejestrowane zgtoszenie skupiato sie
na podtozu, na ktérym wykonywany jest wydruk, a konkretnie na adaptacji tego podtoza tak, zeby utatwié¢ wydruk dtugich
linii o arbitralnych ksztattach.
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W Il kwartale 2019 r. Emitent realizuje dalszy rozwéj technologiczny poprzez wdrozenie nowych powierzchni druku -
inteligentnego szkta i zaawansowanych powierzchni optycznych, a takie poprzez wykorzystanie w druku nowych
nanoczastek.

W sierpniu 2019 roku niemiecki fundusz ACATIS podejmuje decyzje o ponownym zainwestowaniu w akcje Spotki.
Pozyskane srodki w postaci 1 min EUR sfinansowaty proces rozwoju biznesu w Stanach Zjednoczonych, a zwtaszcza
w Dolinie Krzemowe;.

We wrzesniu 2019 roku Heidelberger Beteiligungsholding AG (Spétka cérka Grupy Deutsche Balaton AG) takze podjat
decyzje o ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz objat prywatng emisje akcji Spotki. Pozyskany kapitat w wysokosci 1,05
min EUR zostat wykorzystany w celu dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwigzan Spotki
w Stanach Zjednoczonych oraz rozwoju jej portfela patentowego.

21 grudnia 2019 r. XTPL zostato ogtoszone najlepszg inwestycjg rynku kapitatowego w Polsce w 2019 roku. Spodtka
przyniosta inwestorom prawie 110% zysku netto.

9 stycznia 2020 r. akcjonariusze XTPL powotali do Rady Nadzorczej prof. Herberta Wirtha, m.in. bytego Prezesa KGHM
Polska Miedz S.A. Profesor Wirth dysponuje znaczagcym doswiadczeniem w zakresie rozwoju firm na rynkach globalnych
oraz unikatowymi kompetencjami i siecig kontaktéw, ktére strategicznie wzmocnig dziatania biznesowe spétki
w szczegdlnosci na rynku chinskim.

24 |utego Niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydat rekomendacje ,,KUPUJ” dla XTPL z ceng docelowg 215 zt za
akcje. XTPL to pierwsza polska spétka analizowana przez MainFirst.

6 marca 2020 r. Gietda Papieréw Wartosciowych we Frankfurcie wyrazita zgode na wprowadzenie do obrotu akcji XTPL
| w segmencie ,,Quotation Board” — czesci rynku ,,Open Market”. Od tego momentu akcje XTPL s3 notowane na zasadzie
dual listing — rynkiem podstawowym spotki pozostaje Gietda Papierdw Wartosciowych w Warszawie.

W marcu 2020 r. Spotka zrealizowata pierwszg transakcje sprzedazy nanotuszu opartego na nanoczastkach srebra.
Dostawa zostata zrealizowana dla jednego z partnerdw dziatajgcych w pierwszym komercjalizowanym przez XTPL polu
aplikacyjnym, w sektorze wyswietlaczy.

W czerwcu Emitent zostat nagrodzony w konkursie ,Ztota Strona Emitenta” w kwalifikacji ,Najlepszy Serwis IR”
w kategorii ,,spotki mate” organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentéw Gietdowych (SEG).

30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza XTPL S.A. powotata do Zarzadu Spétki Jacka Olszanskiego, od pazdziernika 2018 r.
petnigcego w Spodtce role kierownika finansowego oraz Beate Turlejska, Partnera Zarzadzajgcego w Funduszu Leonarto
VC jako nowego cztonka Rady Nadzorcze;j.

30 lipca 2020 r. Spdétka podjeta uchwate o dokonaniu przydziatu 48 648 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje
serii U, ktérych cena emisyjna wynosita 74 zt. Ogdlnie z emisji akcji i obligacji Emitent pozyskat 12 849 951 zi.

We wrzesniu Niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydat rekomendacje ,,KUPUJ” dla XTPL z ceng docelowg 210 zt
za akcje.

5 listopada do Rady Nadzorczej XTPL S.A. dotgczyt Andrzej Domanski, ekonomista, analityk rynkow finansowych
z doswiadczeniem w zarzadzaniu funduszami gietdowymi.

W listopadzie 2020 r. XTPL podpisato pierwszg komercyjng umowe dotyczacg demonstratora technologii UPD — XTPL
Delta Printing System — urzadzenie do precyzyjnego drukowania mikrostruktur, w tym struktur przewodzgcych
z Uniwersytetem w Stuttgarcie, Institut fir GroRflachige Mikroelektronik “IGM”.

28 grudnia 2020 r. Spdtka podpisata umowe na dofinansowanie w wysokosci 2,6 min euro od Narodowego Centrum Badan
i Rozwoju na projekt dotyczacy opracowania innowacyjnej technologii precyzyjnej depozycji siatek przewodzacych do
zastosowan w wyswietlaczach OLED nowej generacji.

W lutym 2021 r. Firma Lux Research umiescita XTPL na liscie najlepszych mtodych, innowacyjnych firm technologicznych,
ktore odegraty przetomowa role w 2020 r. w branzy chemicznej i materiatowej w kategorii ,, Transformacja materiatowa
i cyfrowa”.
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W marcu Spétka otrzymata nagrode za najlepszg publikacje konferencyjng zatytutowang “Ultra-Precise Deposition
Technology for High-Resolution Flat Panel Displays” podczas konferencji 27th International Display Workshop (IDW’20).
25 marca 2021 r. Spétka nawigzata wspotprace ze spotkg Bandi Consortia w zakresie wsparcia komercjalizacji technologii
XTPL na rynku koreanskim.

14 kwietnia 2021 r. XTPL podpisata umowe na dofinansowanie w wysokosci 7,7 min zt od NCBiR na projekt dotyczacy
opracowania przetomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzgcych 3D z wykorzystaniem
innowacyjnej gtowicy zdolnej do druku na podtozach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowan
w elektronice drukowane;j.

Rowniez w kwietniu 2021 r. Spotka rozpoczeta wspdtprace z firmg Yi Xin Technology, ktéra petni role dystrybutora dla
rozwigzan technologicznych Spétki w Chinach.

Podczas Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021) w maju 2021 r. XTPL otrzymata tytut ,,Najcenniejszej marki
produktu  optoelektronicznego” oraz ,Najcenniejszej marki materiatdw do  produkcji komponentéw
optoelektronicznych”.

2 lipca 2021 r. Emitent podpisat umowe z niemiecka uczelnig Karlsruhe Institute of Technology (KIT) na sprzedaz
urzadzenia drukujgcego Delta Printing System.

W tym samym miesigcu XTPL rozpoczeta wspdtprace z wyspecjalizowanym dystrybutorem na region Wielkiej Brytanii oraz
Irlandii, firma Semitronics Sales Ltd.

3 listopada 2021 r. Spotka zawarta umowe sprzedazy z Sieciag Badawczg tukasiewicz Polskim Os$rodkiem Rozwoju
Technologii PORT na sprzedazy drukarki Delta Printing System.

5 listopada 2021 r. XTPL sprzedata kolejny egzemplarz drukarki Delta Printing System, ktory zostanie dostarczony na
Uniwersytet w Glasgow do zespotu badawczego Bendable Electronics and Sensing Technologies (BEST).

W grudniu 2021 r. naukowcy z wtoskiego Uniwersytetu w Brescii kupili od XTPL S.A. urzadzenie Delta Printing System do
zastosowan w biosensorach i bioelektronice dla biomedycyny nowej generacji.

Lata 2022-2024

Na poczatku 2022 r. niemiecki Merconics dotgczyt do grona dystrybutoréw rozwigzan XTPL. Nowy dystrybutor bedzie
promowac technologie i produkty XTPL w wybranych krajach Europy m.in. w Niemczech, Francji, Austrii czy Szwajcarii.

10 stycznia 2022 r. XTPL poinformowata o podpisaniu umowy z izraelskg firma notowang na NASDAQ Nano Dimension
Ltd. Celem wspotpracy bedzie opracowanie przewodzgcego nanotuszu nowej generacji.

18 lutego 2022 r. XTPL rozszerzyta swojg miedzynarodowg sie¢ dystrybutorskg o wspotprace z firmg Vertex Global
Solutions z Bombaju

21 marca 2022 r. XTPL otrzymata rekomendacje do dofinansowania projektu technologicznego ,Budowa aktywnych,
elastycznych wyswietlaczy typu microLED z wykorzystaniem metody addytywnej”. Projekt bedzie realizowany przez
miedzynarodowe konsorcjum 7 uzupetniajgcych sie europejskich partneréw, wsréd ktorych znajduje sie Spotka. Wartosc
catego projektu wynosi ponad 4,29 min EUR, z czego rekomendowana wysoko$¢ dofinansowania dla XTPL to prawie 430
tys. EUR.

22 marca 2022 r. Emitent rozpoczat wspdtprace strategiczng z Wydziatem Inzynierii Informacji z wtoskiego Uniwersytetu
w Brescii we Wtoszech (UniBs). Celem wspdtpracy jest wspdlne rozwijanie organicznych i biodegradowalnych czujnikéw
biologicznych nowej generacji przy wykorzystaniu do tego celu technologii drukowania elektroniki opracowanej przez
Spotke.
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5 kwietnia 2022 r. Emitent podpisat ze spo6tkg nScrypt z siedzibg w USA w Orlando na Florydzie umowe na sprzedaz
opracowanej i wyprodukowanej przez XTPL pasty przewodzacej CL85 z nanoczgsteczkami srebra. Na mocy tej umowy
nScrypt pod swojg markg bedzie sprzedawac wyprodukowang przez Emitenta paste przewodzacg do swoich klientow.

11 kwietnia 2022 r. zostat zakonczony i zaakceptowany przez Nano Dimension Ltd. pierwszy etap prac rozwojowych
w ramach fazy technologicznej dziatan okreslonych w Umowie.

27 czerwca 2022 r. Emitent podpisat umowe o dotacje w konkursie HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 typu
Research and Innovations Actions, organizowanym przez Komisje Europejskg w ramach programu Horizon Europe
Framework Programme. Powyzsza umowa dotyczy opracowanego przez konsorcjum projektu pt. "Building Active
MicroLED displays By Additive Manufacturing". Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii
wytwarzania elastycznych wyswietlaczy typu microLED przy wykorzystaniu precyzyjnych addytywnych technologii druku.

13 lipca 2022 r. zostat zakonczony i zaakceptowany przez Klienta XTPL drugi etap prac rozwojowych w ramach fazy
technologicznej dziatan okreslonych w umowie o wspétpracy z firmg Nano Dimension Ltd.

22 lipca 2022 r. potwierdzone zostato przyjecie zamodwienia na dostawe modutu drukujacego do integracji przemystowe;j.
Zamawiajagcym partnerem jest globalny producent specjalistycznego sprzetu do produkcji elementéw
potprzewodnikowych z siedzibg w Tajwanie. Akceptacja zamowienia oznacza dostarczenie technologii XTPL do
zbudowania prototypu przemystowego urzadzenia do zastosowan w produkcji pétprzewodnikdow.

1 sierpnia 2022 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Instytut IRIS Adlershof z Uniwersytetu Humboldta
w Berlinie na dostawe urzadzenia Delta Printing System.

3 sierpnia 2022 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach na
dostawe urzadzenia Delta Printing System.

28 wrzesnia 2022 r. Spotka przyjeta i potwierdzita zamowienie dotyczgce dostawy urzadzenia demonstracyjnego dla
technologii Spotki: Delta Printing System. Nabywcg urzadzenia jest amerykanska korporacja, notowana na NASDAQ firma
z tzw. Wielkiej Pigtki amerykanskich przedsiebiorstw z branzy ICT - Information and Communication Technologies.

15 listopada 2022 r. zostat zakonczony i zaakceptowany przez Klienta XTPL trzeci etap prac rozwojowych w ramach fazy
technologicznej dziatan okreslonych w umowie o wspdtpracy z firmg Nano Dimension Ltd.

14 grudnia 2022 r. Emitent potwierdzit drugie zamowienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach
na dostawe urzadzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek
badawczo-rozwojowy z Southeast University School of Electronic Science Engineering w Nanjing.

15 grudnia 2022 r. Emitent potwierdzit przyjecie zamdwienia na dostawe urzadzenia do walidacji technologii w obszarze
wyswietlaczy micro OLED nowej generacji o ultrawysokiej rozdzielczos$ci. Zamawiajgcym partnerem jest HB Technology -
notowany na KOSDAQ _078150.KQ_ w Korei Ptd. producent przyrzadéw do testowania i naprawy urzadzen dla
najwiekszych globalnych producentéw wyswietlaczy. Klientami HB Technology sg czotowi Swiatowi producenci tacy jak
m.in. Samsung Display Corporation czy Beijing BOE Display Technology.
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22 grudnia 2022 r. Spétka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg
w Chinach na dostawe urzgdzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski
osrodek badawczo-rozwojowy Harbin Institute of Technology w Harbin.

27 grudnia 2022 r. Spétka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg
w Chinach na dostawe urzgdzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski
osrodek badawczo-rozwojowy Tianjin University w Tianjin.

4 stycznia 2023 r. Spotka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach
na dostawe urzadzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzgdzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek
badawczo-rozwojowy South China University of Technology w Guangzhou, Chiny.

19 stycznia 2023 r. Spotka potwierdzita kolejne zamdéwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg
w Chinach na dostawe urzadzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodacy chinski
osrodek badawczo-rozwojowy University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu.

6 lutego 2023 r. Spotka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach
na dostawe urzadzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek
badawczo-rozwojowy Beijing Institute of Technology w Pekinie.

8 marca 2023 r. Spdétka potwierdzita kolejne zamdéwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach
na dostawe urzadzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek
badawczo-rozwojowy School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology.

30 marca 2023 r. Spotka zrealizowata kluczowe elementy czwartego etapu fazy technologicznej dziatan okreslonych
w umowie o wspotpracy z firmg Nano Dimension Ltd.

11 kwietnia 2023 r. Spotka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg
w Chinach na dostawe urzgdzenia Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzgdzenia bedzie wiodgcy chinski
osrodek badawczo-rozwojowy Tianjin University.

26 maja 2023 r. Emitent przyjat zamdwienie na dostawe modutu drukujacego do integracji przemystowej ztozone przez
jednego z kluczowych globalnych producentéw przemystowych maszyn m.in. dla przemystu pétprzewodnikowego oraz
wyswietlaczy wchodzacy w sktad indeksu NASDAQ 100.

1 czerwca 2023 r. Emitent potwierdzit przyjecie zamdwienia na dostawe modutu drukujgcego do integracji przemystowej
ztozone przez HB Technology - notowanego na KOSDAQ 078150.KQ w Korei Ptd. producenta przyrzadéw do testowania
i naprawy urzadzen dla najwiekszych globalnych producentéw wyswietlaczy.

22 czerwca 2023 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Wydziat Inzynierii Elektrycznej i Komputerowej na
Uniwersytecie Northeastern w Bostonie.
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22 czerwca 2023 r. Spétka potwierdzita zamodwienie ztozone przez klienta na dostawe urzgdzenia Delta Printing System
do laboratorium niemiecko-amerykanskiego konsorcjum rozwijajgcego sprzet i oprogramowanie do zaawansowane;j
analizy danych i uczenia maszynowego, zlokalizowanego w Niemczech.

12 lipca 2023 r. Emitent zakonczyt subskrypcje akcji zwyktych Spétki na okaziciela serii V, w ramach ktérej objetych zostato
275.000 akcji. Emitent w ramach tej emisji pozyskat ponad 36,5 min zt.

6 wrzesnia 2023 r. Spotka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology Co., Ltd z siedzibg
w Chinach. Ostatecznym nabywca urzadzenia jest wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy Research Institute of
Tsinghua University w Shenzhen, Chiny.

8 wrzesnia 2023 r. pomiedzy Emitentem a Detekt Technology Inc. z siedzibg na Tajwanie zostata podpisana umowa
niewytgcznej dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta na terytorium Tajwanu.

2 pazdziernika 2023 r. pomiedzy Emitentem a CWI Technical Sales z siedzibg w USA zostata podpisana umowa
niewytfacznej dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta na terenie Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pétnocne;j.

5 pazdziernika 2023 r. Emitent podpisat z Ontos Equipment System INC. siedzibg w USA umowe niewytgcznej dystrybucji
rozwigzan technologicznych Emitenta gtdwnie na terenie Ameryki Pétnocne;j.

22 listopada 2023 r. Zarzad XTPL S.A. przyjat, po wczesniejszej akceptacji Rady Nadzorczej, strategie Spotki na lata 2023-
2026.

27 listopada 2023 r. Spoétka potwierdzita zamowienie ztozone przez Niemiecka Wspdlnote Badawczg - Deutsche
Forschungsgemeinschaft na dostawe urzadzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu.

1 grudnia 2023 r. Emitent zawart z Trident Electronics Technologies Pte Ltd z siedzibg w Singapurze umowe dystrybucji
rozwigzan technologicznych Emitenta na terenie Singapuru, Malezji, Indonezji, Tajlandii, Wietnamu i Filipin.

W dniu 13 grudnia 2023 r. zostat zakoriczony i zaakceptowany przez Nano Dimension Ltd. czwarty, i ostatni etap prac
rozwojowych w ramach fazy technologicznej dziatan okreslonych w umowie.

15 grudnia 2023 r. Spoétka potwierdzita zamdwienie ztozone przez DETEKT Technologies Inc. z siedzibg na Tajwanie na
dostawe urzadzenia Delta Printing System.

18 grudnia 2023 r. Spoétka potwierdzita zamowienie ztozone przez Ontos Equipment System INC z siedzibg w USA na
dostawe urzadzenia Delta Printing System.

19 grudnia 2023 r. Emitent zawart z 3H Corporation Ltd z siedzibg w Korei niewytgczng umowe dystrybucji rozwigzan
technologicznych Emitenta na terenie Korei Potudniowe;.

20 grudnia 2023 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Uniwersytet w Surrey w Wielkiej Brytanii na dostawe
urzadzenia Delta Printing System.
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11 stycznia 2024 r. Emitent otrzymat informacje o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie HORIZON-CL4-2023-
RESILIENCE-01-33 Smart sensors for the Electronic Appliances Market, organizowanym przez Komisje Europejskg
w ramach programu Horizon Europe Framework Programme projektu opracowanego w konsorcjum, ktérego Emitent jest
cztonkiem pt. "Ultra-sound combined with bioimpedance analysis and graphene fet-enhanced wearable sensing for
decentral health-monitoring".

23 stycznia 2024 r. Emitent zawart z Sigma Technology Corporation z siedzibg na Tajwanie oraz w Chinach niewytaczng
umowe dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta na terenie Tajwanu oraz Chin.

3.1.4 Wtadze Emitenta
Zarzad:

Na Dzien Bilansowy: Na Date Raportu:

Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu

Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu | Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu

o Kompetencje Zarzadu

dr Filip Granek - Prezes Zarzadu (CEO), Akcjonariusz

Wspottwodrca technologii i zatozyciel XTPL. Jest ekspertem w zakresie nanotechnologii, elektroniki drukowanej, ogniw
stonecznych oraz nowoczesnych proceséw technologicznych do wytwarzania elementéow poétprzewodnikowych. Przez
blisko 10 lat pracowat w najbardziej prestizowych, miedzynarodowych placéwkach badawczych i przedsiebiorstwach typu
Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny).
Kierowat pracami badawczymi w $cistej wspdtpracy z najwiekszymi przedstawicielami branzy fotowoltaicznej z Europy,
Azji oraz USA. Jest laureatem wielu nagrdéd i wyrdznien, m.in. stypendium Burgena (Academia Europaea) i stypendium
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cztonkiem prestizowej Young Academy of Europe, stypendystg Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego dla wybitnych mtodych naukowcéw oraz niemieckiego DAAD. Otrzymat prestizowy grant
badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, zostat takze wyrdzniony w rankingu wybitnych
innowatoréw nowej Europy ,New Europe 100 Challengers”. Zwyciezca 16. edycji konkursu EY Przedsiebiorca Roku 2018.
Nagrode otrzymat za prace nad technologig przetomu, ktéra ma powazng szanse zmieni¢ Swiat na lepsze. Wygrat takze
w kategorii Nowy Biznes, w ktdrej nagroda zostata przyznana za wykorzystanie wtasnego doswiadczenia naukowego do
tworzenia innowacyjnego na skale $wiatowg produktu. We Wroctawskim Centrum Badan EIT+ zbudowat od podstaw
nowe laboratorium i powotat interdyscyplinarny zespo6t naukowy, ktéry obecnie realizuje szereg projektéw badawczych.
Jest autorem 70 publikacji naukowych i 30 miedzynarodowych zgtoszen patentowych i patentéw.

Filip Granek nie wykonuje poza Emitentem dziatalnosci, ktéra ma istotne znaczenie dla Spotki.

Do jego zakresu odpowiedzialnosci w XTPL nalezy nadzoér nad dziatalnoscig badawczo — rozwojowg, rozwojem biznesu
i sprzedazy, zarzadzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem oraz zarzadzanie strategig spotki.

Jacek Olszanski — Cztonek Zarzadu ds. finansowych (CFO)

Magister ekonomii i absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Praktyk w obszarze finanséw i controllingu w grupach

kapitatowych, z dwudziestopiecioletnim doswiadczeniem. W przesztosci zwigzany m.in. z KGHM Polska Miedz S.A. oraz

Grupg Selena, gdzie petnit szereg funkcji menedzerskich. Zarzgdzajgcy wtasnym biznesem na rynku outsourcingu ustug
Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
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controllingowych. Cztonek Rad Nadzorczych oraz Komitetu Audytu spétek réznych branz, w tym spdtek notowanych na

Gietdzie Papierow Wartosciowych w Warszawie. Jacek Olszanski zwigzany jest z XTPL S.A. od pazdziernika 2018 roku,

poczatkowo na stanowisku kierownika finansowego.

Do jego zakresu odpowiedzialnosci w XTPL nalezy zarzadzanie sytuacjg finansowo-gospodarczg Spotki, ksztattowanie

strategii Spotki, sprawozdawczos$¢ finansowa oraz nadzér nad obszarem compliance.

Jacek Olszanski nie wykonuje poza Emitentem dziatalnosci, ktéra ma istotne znaczenie dla Spofki.

Rada Nadzorcza

Na Dzien Bilansowy:

Na Date Raportu:

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy RN, niezalezny
Cztonek RN

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy RN, niezalezny
Cztonek RN

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy RN

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy RN

Beata Turlejska - Cztonek RN

Beata Turlejska - Cztonek RN

Piotr Lembas - niezalezny Cztonek RN

Piotr Lembas - niezalezny Cztonek RN

Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezalezny Cztonek RN

Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezalezny Cztonek RN
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Komitet Audytu:
Na Dzien Bilansowy i na Date Raportu:

Imie i nazwisko Funkcja
Piotr Lembas Przewodniczacy Komitetu Audytu
Dr Wiestaw Roztucki Cztonek Komitetu Audytu

Prof. dr hab. Herbert Wirth Cztonek Komitetu Audytu

3.1.5 Zatrudnienie i informacje o zespole pracowniczym Emitenta
Spotka zatrudniata na Dzien Bilansowy 70 oséb.

Nasz Zespot:

Rozwdj technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL jest sukcesem catego zespotu Spétki, ktéry z wykorzystaniem swojej
interdyscyplinarnej wiedzy i doswiadczenia zdobywa kolejne cele technologiczne i biznesowe. Efekty postepdw
technologicznych to rezultat intensywnej wspotpracy inzynieréw i specjalistéw tgczacych kompetencje wielu obszaréw
technologii, biznesu oraz dziatan operacyjnych.

To, co wyrdznia zespdt technologiczny XTPL to interdyscyplinarna wiedza z dziedzin takich jak fizyka, optyka, chemia,
mechanika, elektronika i programowanie. Zespot technologiczny stanowi 51,4% wszystkich pracownikow i realizuje prace
w poszczegblnych laboratoriach: Aplikacyjnym, Nanotuszéw i Nanomateriatdw, Mechatronicznym, Charakteryzacji
Materiatowej i Pre-Post Treatment oraz Symulacji Numerycznych.

Zespot technologiczny wspierany jest przez zespdt operacyjny, ktéry zapewnia funkcjonowanie w zakresie finansow,
prawa, HR, zaméwien, IT oraz zarzgdzania projektami. Jednoczesnie, dziatania marketingowe i PR/IR realizowane sg przez
dziat Marketingu. Zdobywaniem nowych rynkéw oraz relacjami z klientami zajmuje sie zespot ds. Rozwoju Biznesu oraz
obstugi klienta.

Kobiety stanowity 40.0% petnego zespotu XTPL. Jednocze$nie, w zespole technologicznym udziat kobiet wynosit 30,6%.

Szkolenia i rozwdj zespotu:

Szkolenia rozwijajgce kompetencje pracownikdw sg realizowane w uzgodnieniu z zespotem lideréw oraz zarzgdem Spotki.
Znaczna cze$é szkolen organizowana jest z inicjatywy pracownikdw. Rozwdj zespotu XTPL zapewnia regularne
uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wydarzeniach branzowych organizowanych stacjonarnie

oraz online.

Benefity:
XTPL oferuje swoim pracownikom pakiet benefitow, ktory jest programem swiadczen pozaptacowych. XTPL oferuje:

prywatng opieke medyczng, ubezpieczenie na zdrowie i zycie, dofinansowanie programu sportowego, program nagréd
za zgtoszenia patentowe, program polecen pracowniczych, mozliwo$¢ pracy zdalnej (w zaleznosci od charakteru
stanowiska pracy), dostep do firmowej biblioteki XTPL oraz dofinansowanie do nauki jezyka angielskiego.
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3.1.6 Powigzania organizacyjne i kapitatowe
Poza powigzaniem ze spo6tka zalezng XTPL Inc. oraz spdtka zalezng TPL sp. z 0.0. brak innych powigzan organizacyjnych.

3.1.7 Profil dziatalnosci i podstawowe produkty oraz ustugi

XTPL dziata w segmencie nanotechnologii i mikroelektroniki. Spotka rozwija i komercjalizuje innowacyjng w skali
globalnej, platformowa technologie, chroniong przez miedzynarodowe zgtoszenia patentowe, ktéra umozliwia
ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriatéw. O przetlomowosci metody XTPL decyduje unikatowe potgczenie cech takich
jak addytywna depozycja materiatu, precyzja dozowania, tusze o wysokim stezeniu nanoczastek srebra oraz brak
koniecznosci stosowania pola elektrycznego na podtozu podczas procesu drukowania. Pozwala to na znaczne
oszczednosci czasu procesu oraz materiatu, a takze umozliwia wykorzystanie zalet druku takich jak skalowalnosé,
efektywnos¢ kosztowa, prostota i szybkosc¢. Dzieki zoptymalizowanym dla metody XTPL tuszom mozliwe jest wykonanie
wydrukoéw nieosiggalnych do tej pory innymi metodami. Ze wzgledu na swdj platformowy charakter, technologia
rozwijana przez Spétke znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej branzy elektroniki drukowane;j.

Celem strategicznym XTPL jest komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatéw
w obszarze zaawansowanej elektroniki.

TECHNOLOGIA:

Technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD — Ultra Precise Deposition), ktorg opracowata i opatentowata Spoétka
odpowiedzig na trzy megatrendy rynku w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branza obecnie silnie skupia sie
na dalszej miniaturyzacji rozmiaréw oraz wagi urzadzen elektronicznych, zmianie ich form i wtasciwosci, idgc w kierunku
coraz wiekszej elastycznosci i tréojwymiarowosci. Bardzo waznym globalnym trendem jest takze dbatos¢ o ekologie
poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobdéw przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadoéw,
na co pozwala technologia addytywna.

Jednym z najwiekszych osiggnie¢ XTPL jest innowacyjna technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD - Ultra Precise
Deposition). Gtowica drukujgca XTPL wyposazona w specjalng dysze nanosi tusz na podtoze i pozwala na tworzenie
zaprojektowanych struktur, ktdrych szerokos¢ moze wynosi¢ nawet 1 um (tj. miec¢ tak matg szerokosc). Dla poréwnania,
wiekszos¢ dostepnych na rynku metod druku materiatéow elektronicznych z trudem osigga wartosé 20 um, a juz jedynie
pojedynczy producenci deklarujg osigganie wartosci w okolicach 10 um. Rozwigzanie Spo6tki moze by¢ stosowane na
réznych rodzajach podtozach, takze tych elastycznych czy zakrzywionych. Za pomocg technologii UPD mozna drukowac
rozne ksztatty, zarowno proste linie, jak i wzory czy mikrokropki. Prostota, niezréwnana precyzja, szybkos¢ i uniwersalnosc
to cechy, ktdre sprawiaja, ze rozwigzanie Spoéfki jest unikalne.
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PRODUKTY:
Ultra-Precise Dispensing System (UPD _System) do integracji

przemystowej
Rozwijana przez Emitenta linia produktowa UPD System stanowi

modularne urzadzenia do dyspenzingu UPD przeznaczone do
integracji z systemami przemystowymi, dzieki czemu integratorzy
przemystowi i klienci koncowi mogg korzysta¢ z mozliwosci
drukowania struktur funkcjonalnych o wysokiej rozdzielczosci
i gestosci upakowania. Te innowacyjne moduty drukujgce
z kompatybilnymi nanotuszami pozwalajg na ultraprecyzyjne
tworzenie linii  przewodzacych na  wybranym  podtozu
technologicznym klienta w aplikacjach nisko i wielkoseryjnych. UPD

System integruje wszystkie funkcje wymagane przez technologie

ultraprecyzyjnego dyspensingu XTPL® wraz ze sterowaniem

elektronicznym i autorskim pakietem oprogramowania XTPL® UPD
Process Control Software. Poza znacznym zainteresowaniem rynku odnosnie ewaluacji rozwigzania typu UPD System
XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie komercjalizacji rozwigzan UPD System z trzema globalnymi
producentami elektroniki uzytkowej (w Europie, Korei Potudniowej i USA) oraz czterema integratorami przemystowymi
i producentami maszyn przemystowych (na Tajwanie, w Korei Potudniowej i USA).

Spdtka na Dzier Raportu sprzedata 3 urzadzenia:
e do partnera z Tajwanu, jako modut drukujacy w prototypie urzadzenia stuzacego do produkcji
potprzewodnikéw dla docelowego klienta: jednego z najwiekszych producentéw pétprzewodnikdw na Swiecie
(Il kwartat 2022 r.);
e do jednego z kluczowych globalnych producentéw przemystowych maszyn m.in. dla przemystu
potprzewodnikowego oraz wyswietlaczy wchodzgcy w sktad indeksu NASDAQ 100 (Il kwartat 2023 r.);
o do HB Technology - notowanego na KOSDAQ 078150.KQ w Korei Pid. (Il kwartat 2023 r.);
: Urzadzenie Delta Printing System (DPS)

Delta Printing System to samodzielny system badawczo-rozwojowy
i prototypowy, ktéry umozliwia sprawdzenie mozliwosci technologii
UPD opracowanej przez XTPL na rdéznych podtozach i z uzyciem
nanotuszow Emitenta. Zadaniem urzadzenia jest rowniez promocja
technologii Emitenta wsrdéd sSwiatowych lideréw opinii branzy
wysokich technologii — w tym wsrdéd najlepszych osrodkow

akademickich, naukowych oraz instytutow R&D producentéw
elektroniki.

Komercjalizacja tej linii biznesowej przez Emitenta rozpoczeta sie na
przetomie 2020 i 2021.
Spoétka na Dzien Raportu sprzedata 26 urzadzen:
® na Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy (I kwartat 2021 r.);
do Karlsruhe Institute of Technology , KIT”, Niemcy (Il kwartat 2021 r.);
do PORT w Polsce (IV kwartat 2021 r.);
do Glasgow University w Wielkiej Brytanii (IV kwartat 2021 r.);

na Uniwersytet w Brescii we Wtoszech (IV kwartat 2021 r.).
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do Instytutu IRIS Adlershof z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Niemcy (Il kwartat 2022 r.);
do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (Il kwartat 2022 r.);
do podmiotu przemystowego, Stany Zjednoczone (Ill kwartat 2022 r.);

do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (IV kwartat 2022 r.) — 3 urzadzenia dla ostatecznych nabywcéw:
— Southeast University School of Electronic Science Engineering w Nanjing;
— Harbin Institute of Technology w Harbin w Chinach;
— Tianjin University School of Precision Instrument and Opto-Electronics Engineering w Tianjin, Chiny;
e do firmy HB Technology, Korea (IV kwartat 2022 r.)
e do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (I kwartat 2023 r.) — 4 urzadzenia dla ostatecznych nabywcow:
— South China University of Technology w Guangzhou w Chinach;
— University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu w Chinach;
— Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach;
— School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology w Chinach;
e do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (Il kwartat 2023 r.) — 1 urzadzenie dla ostatecznego nabywcy:
—  Tianjin University w Tianjin w Chinach;
e do Wydziatu Inzynierii Elektrycznej i Komputerowej na Uniwersytecie Northeastern w Bostonie (Il kwartat
2023 r.);
e do laboratorium niemiecko-amerykanskiego konsorcjum rozwijajacego sprzet i oprogramowanie do
zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego, zlokalizowanego w Niemczech (Il kwartat 2023 r.);
e do osrodka naukowo-badawczego CENIMAT |i3N w Portugalii (Il kwartat 2023 r.);
do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (Ill kwartat 2023 r.) — 1 urzadzenie dla ostatecznego nabywcy

Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen w Chinach;

do Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu w Niemczech (IV kwartat 2023 r.);
do DETEKT Technologies Inc. na Tajwanie (IV kwartat 2023 r.);

do Ontos Equipment System INC w USA (IV kwartat 2023 r.);

do Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii (IV kwartat 2023 r.);

e do nowego klienta przemystowego z siedzibg w Kalifornii, USA (I kwartat 2024 r.).

Emitent stopniowo dostarcza urzadzenia do klientéw.

Osiggniete w 2023 roku przychody ze sprzedazy produktéw i ustug przedstawione zostaty w nocie 3.12.42
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej. Wszystkie przychody ze sprzedazy osiggniete przez
Grupe w kwocie 13 418 tys. zt dotyczg transakcji zawieranych z kontrahentami zagranicznymi. Najwiekszy udziat sprzedazy
obejmowat nastepujace kraje: 52,0% Chiny, 14,8% lzrael, 8,8% Niemcy. Grupa osiggneta w 2023 roku przychody ze
sprzedazy od jednego kontrahenta w kwocie 5,8 min zt, stanowigce 43,3 % ogétu przychodow ze sprzedazy. Wskazane
przychody ze sprzedazy dotyczyty segmentu sprzedazy drukarek laboratoryjnych Delta Printing System oraz materiatow
eksploatacyjnych do drukarek (Inks&consumables). Kluczowym kontrahentem (dystrybutorem) Grupy w roku obrotowym
zakonczonym dnia 31 grudnia 2023 byt Yi Xin Technology (HK) Co Limited. Wskazany kontrahent posiadajgcy najwiekszy
udziat w przychodach Grupy Kapitatowej w 2023 roku nie jest powigzany z Jednostkg dominujgcg oraz pozostatymi
podmiotami z Grupy Kapitatowej.
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Wysokostezone nanotusze

Opracowane przez wewnetrzny dziat R&D nanotusze o unikatowej formule

stanowig jeden z elementéw metody ultraprecyzyjnego druku XTPL. Posiadajg

one szczegdlne wtasciwosci  fizyko-chemiczne  umozliwiajgce  petne

i

Ag Nanaink

CL34

LR ETE
Ag Nanaink
USé addytywng technologie kompleksowo, réwnolegle pracujagc nad gtowica

wykorzystanie potencjatu metody UPD. Dzieki temu Spétka moze rozwijac te

E
k.

A deponujacg oraz na biezgco dostosowujac wykorzystywany materiat do
depozycji. Wiekszos¢ stosowanych przez XTPL tuszow bazuje na nanoczastkach
srebra. Wykorzystywane mogg by¢ rowniez inne pierwiastki, takie jak ztoto,
miedz czy platyna lub np. kropki kwantowe. Dzieki zréznicowaniu materiatow
XTPL moze w elastyczny sposéb

odpowiadac¢ na potrzeby rynku i indywidualnych klientéow. W metodzie XTPL mozliwe jest réwniez stosowanie wielu
materiatéw dostepnych komercyjnie, co moze nawet rozszerzy¢ w przysztosci obszar jej zastosowan, dajac klientom
rzeczywistg wszechstronnos¢ technologii. Bardzo maty - w zakresie 35 do 50 nm - rozmiar nanoczgsteczek srebra oraz
ich wysoka stabilnos¢, a takze wysoka przewodnos¢ elektryczna po procesie spiekania sprawiaja, ze jest to produkt

atrakcyjny dla trwajgcych projektéw rozwojowych z dziedziny elektroniki drukowane;j.

Potwierdzenie kompatybilnosci i atrakcyjnosci stosowania tuszéw XTPL w innych niz UPD metodach druku, takich jak:
LIFT (Laser Induced Forward Transfer), druk Aerosol Jet (z systemami pneumatycznymi), czy techniki typu micro-
dispensing tuszdw o wysokiej lepkosci, umozliwito Spétce poszerzenie grona klientéw o uzytkownikéw innych
komercyjnych technologii. Wejscie na rynek materiatéw przewodzacych oraz poszerzenie zakresu oferty dostepnych
tuszéow XTPL dla innych segmentdw rynku, spowodowato, ze linia nanotuszéw XTPL jest obecnie rozwijana jako
komplementarna, a jednoczes$nie niezalezna linia biznesowa Spoéfki.

ZASTOSOWANIA:

Obecnie Spdtka koncentruje sie na komercjalizacji technologii w wybranych polach aplikacyjnych. Pierwszym s3
wyswietlacze, gdzie w pierwszej kolejnosci XTPL zamierza zaoferowac naprawe defektow struktur przewodzgcych (ODR -
ang. open defect repair). Wraz z rozwojem wyswietlaczy, zwiekszeniem ich rozdzielczosci i funkcjonalnosci zwieksza sie
rowniez poziom ich miniaturyzacji oraz gestos¢ sciezek przewodzgcych. Skutkiem ubocznym tego rozwoju jest wieksze
prawdopodobienstwo pojawienia sie defektow krytycznych, do ktérych nalezy przerwanie sciezki przewodzacej. Oznacza
to dla producentéw straty generowane juz na linii produkcyjnej wskutek koniecznosci odrzucenia paneli nie spetniajgcych
testow jakosciowych. XTPL ma szanse jako pierwszy i na razie jedyny na rynku wprowadzi¢ opracowane przez siebie
rozwigzanie, ktére pozwoli na znaczng redukcje strat produkcyjnych bez pogorszenia jakosci naprawionego wyswietlacza.
W dalszych krokach Spétka planuje dostarczy¢ branzy wyswietlaczy rozwigzania umozliwiajgce znaczace podniesienie
rozdzielczosci nowej klasy wyswietlaczy, réwniez na nowych, gietkich typach podtozy.

W dalszej perspektywie Spotka zamierza rozwija¢ swoje rozwigzanie dla nowych segmentéw rynku. Technologia XTPL
moze zosta¢ wdrozona w branzy potprzewodnikéw, rowniez jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii,
czy w nowych typach taczen uktaddw scalonych z ptytkg PCB, a takze m.in. utatwié produkcje innowacyjnych zabezpieczen
antypodrébkowych, funkcjonalnych i efektywnych biosensoréw, czy paneli fotowoltaicznych o zwiekszonej wydajnosci.
Rewolucja technologiczna, w ktdrej istotng role ma odegra¢ Spoétka, polega na umozliwieniu produkcji ztozonych
i skomplikowanych urzadzen elektronicznych za pomoca tanich i skalowalnych metod druku.
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3.1.8 Model biznesowy, strategia i perspektywy rozwoju

MODEL BIZNESOWY:
XTPL jest dostawcg zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatow, ktdrg rozwija

i komercjalizuje w sposéb przystosowany do konkretnego pola aplikacyjnego i bedzie stosowa¢ wybrany model:

e LICENCJONOWANIE:
Spodtka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne, ktore licencjonuje

partnerowi, tworzgcemu na jej bazie urzadzenia umozliwiajace zastosowanie technologii w przemysle.
Przychodem Spétki w tym przypadku sg optaty licencyjne bazujgce na sprzedazy urzadzen, w ktérych wdrozono
opracowang technologie.

e PARTNERSTWO STRATEGICZNE | UMOWY DYSTRYBUCII:
Spotka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne i komercjalizuje je

we wspotpracy z partnerem strategicznym, z ktérym zawiera umowe np. typu joint venture. W takim przypadku
zadania komercjalizacyjne dzielone sg miedzy partneréw zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjatem.
Spotka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspdlnego przedsiewziecia.

Spotka dopuszcza takze pozyskanie dystrybutora swojej technologii oraz produktéw w danym regionie
geograficznym. Warunki wspotpracy oraz umowy bedg ustalane w zaleznosci od rynku, pozycji dystrybutora oraz
uzgodnionych przez Strony obowigzkéw.

e SPRZEDAZ PRODUKTOW
Spotka rozwija rowniez sprzedaz autorskich produktéw. Sg to nanotusze przewodzgce, oparte na nanoczastkach

srebra, do zastosowania w elektronice drukowanej, przystosowane réwniez do wspétpracy z innymi metodami
druku takimi jak Ink Jet, Aerosol Jet oraz LIFT oraz urzadzenia do zastosowan laboratoryjnych i prototypowania
wraz z materiatami eksploatacyjnymi niezbednymi do jej funkcjonowania. Urzadzenie Delta Printing System
moze by¢ zarowno docelowym zrédtem przychoddw w przypadku sprzedazy do instytutow badawczych i dziatéw
B+R przemystu, jak i posrednim krokiem w drodze do przychodow z licencji w przypadku partneréw biznesowych.
W obu przypadkach wspétpraca bedzie miata charakter wzajemnej wymiany doswiadczen i wiedzy, natomiast
dostawa urzgdzenia z zatozenia zrealizowana zostanie na zasadach komercyjnych. Ponadto kazdy sprzedany
egzemplarz demonstratora generowac bedzie strumien przychodéw materiatéw eksploatacyjnych, jak tusz,
kartridze, kapilary, oraz ustug, w tym ustug doradczych, badawczych, serwisowych (urzadzenia
i oprogramowania).

Optymalny model biznesowy bedzie wybierany przez Spétke w zaleznosci od specyfiki klientow w danym polu
aplikacyjnym. Obecnie prowadzone rozmowy uwzgledniajg wszystkie wymienione powyzej modele biznesowe, a wybor
wtasciwego dokonywany jest w trakcie budowania relacji.

Miedzynarodowa Sie¢ Dystrybutoréw

Poczgwszy od 2021 roku Spétka rozpoczeta budowe sieci dystrybutorskiej, ktéra utatwi promowanie technologii
i produktéw XTPL na najwazniejszych dla Emitenta rynkach. Potrzeba wprowadzenia takiego modelu dziatania pojawita
sie w 2020 roku, kiedy trwajaca epidemia COVID-19 uniemozliwita organizacje wydarzen branzowych w formacie
stacjonarnym. Utrudniona $ciezka bezposredniego budowania relacji z potencjalnymi odbiorcami technologii XTPL
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sktonita Zarzad po poszukiwania alternatywy w tym zakresie. Dziatania te szybko zaowocowaty pozyskaniem w ciggu 2021
roku pierwszych pieciu firm dystrybutorskich na rynki azjatyckie i europejskie, a w roku 2022 roku kolejnych dwdch firm.
Dodatkowo, od 2019 roku Emitent posiada takze swoje przedstawicielstwo handlowe w formie spoétki zaleznej na terenie
Stanoéw Zjednoczonych.

W Okresie Sprawozdawczym Emitent podpisat kolejne umowy dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta:

1. w dniu 8 wrzesnia 2023 umowe niewytacznej dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta na Tajwanie ze
spotka Detekt Technology Inc. z siedzibg na Tajwanie (raport biezgcy ESPI nr 48/2023 z dnia 11 wrzesnia 2023
roku);

2. wdniu 2 pazdziernika 2023 roku pomiedzy Emitentem a CWI Technical Sales z siedzibg w USA podpisana zostata
niewytgczna umowa dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta w Stanach Zjednoczonych (raport biezacy
ESPI nr 49/2023 z dnia 2 pazdziernika 2023 roku);

3. wdniu 5 pazdziernika 2023 roku pomiedzy Emitentem a Ontos Equipment System INC. siedzibg w USA zostata
podpisana druga niewytgczna umowa dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta w Stanach Zjednoczonych
(raport biezgcy ESPI nr 50/2023 z dnia 5 pazdziernika 2023 roku);

4. w dniu 1 grudnia 2023 roku pomiedzy Emitentem a Trident Electronics Technologies Pte Ltd z siedzibg
w Singapurze USA zostata podpisana umowa dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta; Na mocy
podpisanej Umowy Dystrybutor bedzie reklamowat i sprzedawat rozwigzania technologiczne XTPL na terenie
Singapuru, Malezji, Indonezji, Tajlandii, Wietnamu i Filipin (raport biezacy ESPI nr 56/2023 z dnia 1 grudnia 2023
roku);

5.  wdniu 19 grudnia 2023 roku pomiedzy Emitentem a 3H Corporation Ltd z siedzibg w Korei Potudniowej zostata
podpisana niewytgczna umowa dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta; Na mocy podpisanej Umowy
Dystrybutor bedzie reklamowat i sprzedawat rozwigzania technologiczne XTPL na terenie Korei Potudniowej (raport
biezacy ESPI nr 63/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku).

Nastepnie po Okresie Sprawozdawczym, Emitent zawart kolejne umowy dystrybucji z:

e Sigma Technology Corporation z siedzibg na Tajwanie oraz w Chinach niewytgczng umowe dystrybucji
rozwigzan technologicznych Emitenta na terenie Tajwanu oraz Chin (raport biezgcy ESPI nr 7/2024 z dnia 23
stycznia 2024 roku);

® Youngil Education System Co., Ltd. z siedzibg w Korei Potudniowej niewytgczng umowe dystrybucji rozwigzan
technologicznych Emitenta na terenie Korei Potudniowe] ((raport biezgcy ESPI nr 12/2024 z dnia 19 lutego
2024 roku).
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OTOCZENIE RYNKOWE | JEGO PERSPEKTYWY:

Rynek elektroniki, do ktérego Spdtka chce dotrzed ze swojg technologia, a ktérej wytworzenie mogtoby by¢ potencjalnie
catkowicie zastgpione addytywnymi technikami druku, szybko rosnie. W 2022 roku wartos¢ tego rynku przekroczyta 51
mld USD i najwiekszy w niej udziat miat rynek wyswietlaczy, wart niemal 45 mld USD (zrddto: IDTechEx). Wedtug tego
samego raportu warto$s¢ komponentéw wyprodukowanych jedynie metodami druku przekroczyta w 2022 roku wartos¢
6,5 mld USD. Inne raporty takie jak o[ublikowane przez Grand View Research sugerujg, ze warto$¢ rynku elektroniki
drukowanej w 2022 roku przekroczyta 10 mld USD, a w 2030 przekroczy 53 mld USD. Wedtug autoréw tego raportu
jednym z najistotniejszych czynnikéw powodujgcych wzrost wartosci tego rynku jest zwiekszajgce sie zapotrzebowanie
na wydajng energetycznie cienka i gietka elektronike konsumencka.

Celem strategicznym XTPL jest szeroka komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego druku materiatéw,
w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spotka zamierza adaptowaé opracowang technologie do réznych pdl
aplikacyjnych, a nastepnie oferowaé rozwigzanie technologiczne partnerom przemystowym z wykorzystaniem réznych
mechanizmow: licencjonowania, partnerstw strategicznych czy przedsiewziec typu joint venture. Podstawowym celem
dziatania XTPL jest wdrazanie dostosowanych do potrzeb rynku rozwigzarn w zakresie nanodruku dla wybranych
sektoréw przemystu.

Wartos¢ rynku urzadzen do celéw B+R

Wedtug szacunkédw Emitenta opartych na dostepnych danych rynkowych, mozna przyjaé¢, ze globalna roczna sprzedaz
drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji matoseryjnej w zakresie szeroko pojetej
elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie. Zakres cenowy tego typu drukarek wynosi od 50 tys. EUR do
ponad 500 tys. EUR za sztuke.
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Wartos¢ rynku nanotuszow przewodzgcych

Wedtug autorow raportu opublikowanego przez IDTechEx globalny rynek tuszow przewodzgcych przekroczyt w 2022
roku wartos¢ 2,7 mld USD, a w 2033 osiggnie 4,5 mld USD. Zgodnie z danymi opublikowanymi w innym raporcie
rynkowym Custom Market Insights (CMI) globalny rynek tuszéw przewodzgcych osiggnat w 2021 roku wartosc¢ 3,8 mid
USD, z perspektywa osiggniecia 9,8 mld USD w roku 2030. Czynnikami sprzyjajgcymi rozwojowi rynku sg rosnace
wykorzystanie elektroniki w procesach postepujacej urbanizacji, miniaturyzacja komponentéw elektronicznych, a takze
mozliwos¢ obnizenia kosztow produkcji przy zachowaniu wysokiej przewodnosci elektrycznej i wydajng produkcje
z myslg o ochronie srodowiska naturalnego.

KIERUNKI | PERSPEKTYWY ROZWOJU Spétki i Grupy:
Wyjatkowa cechg technologii XTPL jest mozliwos¢ jej zastosowania w wielu dziedzinach przemystu.

Ponizej przedstawiono zastosowania w kluczowych obecnie dla spétki obszarach:

Wyswietlacze:

Obecnie komercjalizacja realizowana jest w podsektorze tego rynku -— naprawy defektéw otwartych.

XTPL oferuje nowe przetomowe rozwigzanie, ktére umozliwia naprawe defektéw Sciezek przewodzacych przy niskich
kosztach, z precyzjg i szybkoscig niespotykang dotad przy uzyciu zadnego innego rozwigzania. Technologia opracowana
przez Spoétke postuzy producentom wyswietlaczy w zwiekszeniu wydajnosci produkcji i zmniejszeniu kosztéw
zwigzanych ze stratami materiatowymi.

Kolejnym obszarem zastosowania w wyswietlaczach ptaskoekranowych jest precyzyjny druk potgczen elektrycznych do
diod LED w wyswietlaczach mikro-LED. Technologia Spétki pozwala na druk powtarzalnych struktur przewodzacych
o srednicy ponizej 10 pm i bardzo wysokim stosunku wysokosci do szerokosci. Te unikalne witasciwosci sg wysoce
pozadane przez producentéw przysztych wyswietlaczy typu mikro-LED.

Sektor elastycznej mikroelektroniki FHE (ang. flexible hybrid electronic):

Kolejnym nowym rynkiem bedgcym w centrum zainteresowanie Spotki jest rynek elastycznej mikroelektroniki
hybrydowej, FHE. Swojg aktywnos¢ w tej dziedzinie potwierdzity juz firmy takie jak Boeing, Lockheed Martin, Applied
Materials oraz osrodki naukowe takie jak holenderski Holst Centre, belgijski IMEC czy niemiecki Fraunhofer. W USA
powstata instytucja Next Flex, zrzeszajgca 90 przedstawicieli przemystu i 28 przedstawicieli uczelni badawczych, tworzac
wspolnie najwiekszg agencje inwestujgcg w sektor FHE. Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence,
rynek FHE w 2019 roku wyceniany byt na 95 mIn USD, jednakze juz w 2025 roku moze osiggng¢ wartos¢ 235 min USD.
FHE, wedtug IDTechEx, w 2030 roku, ma stac sie na tyle “wszechobecnym” zastosowaniem, ze jego wartos¢ wyniesie
nawet 3 mld USD.

Rynek pétprzewodnikowy:

Kolejnym rynkiem dla technologii opracowanej przez Spétke jest rynek potprzewodnikowy, a do szczegdlnych obszaréw
zastosowan mozna zaliczy¢ wykonywanie potaczen elektronicznych na ztozonych topografiach 3D oraz
heterogenicznych podtozach w zaawansowanych uktadach scalonych lub mikrouktadach elektromechanicznych, w
skrécie MEMS. Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence, uwzgledniajacej wptyw pandemii COVID-
19, globalny rynek zaawansowanych uktadéw scalonych w 2020 roku byt wart 24,93 mld USD, a do 2026 ma wzrosng¢
nawet do 38,62 mld USD. Wielko$¢ tego rynku pokazuje ogromny potencjat, nie tylko na potencjalne zastosowanie
technologii UPD do nowych zastosowan, ale réwniez w prowadzonych badaniach i prototypowaniu nowych ukfadéw.
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Spodtka prowadzi w tym obszarze rozmowy (na réznym stopniu zaawansowania) z liderami rynku.

Na dalszy dynamiczny rozwdj rynku elektroniki drukowanej najwiekszy wptyw bedg miaty obszary zastosowan,
w ktorych klasyczne metody produkcji nie s3 mozliwe do wykorzystania. Dzieki udostepnieniu za pomocg urzadzenia
Delta Printing System technologii UPD, Spdtka popularyzuje innowacyjne, autorskie rozwigzanie, ktére w swoich
pracach badawczorozwojowych wykorzystujg pionierskie osrodki badawcze i naukowe, definiujgc przetomowe

standardy dla produkcji przysztych urzadzen elektronicznych.

Kolejne juz zidentyfikowane i wstepnie zweryfikowane pola aplikacyjne technologii XTPL to:

- rynek zaawansowanych ptytek PCB (ang. printed circuit boards);

- rynek biosensoréw;

- rynek ogniw fotowoltaicznych.

Wszystkie prace badawczo-rozwojowe Spétki prowadzone sg na terytorium Polski. Komercjalizacja realizowana bedzie

przede wszystkim na rynkach Ameryki Pétnocnej (gtéwnie USA), Azji (Chiny, Korea, Tajwan, Japonia) oraz EMEA.

3.2 AKTYWNOSC | OSIAGNIECIA XTPL W 2023 ROKU
3.2.1 Ogdlne kalendarium najwazniejszych zdarzern w 2023 roku

Data

Zdarzenie

Raport biezacy

4 stycznia 2023 r.

Spétka potwierdzita kolejne zamodwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology
Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzgdzenia Delta Printing System.
Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek
badawczo-rozwojowy South China University of Technology w Guangzhou,

Chiny.

ESPInr1/2023 z
dnia 4 stycznia
2023 roku

19 stycznia 2023 r.

Spétka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology
Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzgdzenia Delta Printing System.
Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek
badawczo-rozwojowy University of Electronic Science and Technology of

China w Chengdu.

ESPI nr 3/2023 2
dnia 19 stycznia
2023 roku

6 lutego 2023 r.

Spotka potwierdzita kolejne zamoéwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology
Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzadzenia Delta Printing System.
Ostatecznym nabywcy urzadzenia bedzie wiodacy chinski osrodek

badawczo-rozwojowy Beijing Institute of Technology w Pekinie.

ESPI nr 5/2023 z
dnia 6
2023
roku

lutego

8 marca 2023 r.

Spotka potwierdzita kolejne zamoéwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology
Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzadzenia Delta Printing System.
Ostatecznym nabywcy urzadzenia bedzie wiodacy chinski osrodek
badawczo-rozwojowy School of Integrated Circuits, Guangdong University

of Technology.

ESPI nr6/2023 z
dnia 8 marca
2023 roku
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Data

Zdarzenie

Raport biezacy

8 marca 2023 r.

Spétka otrzymata informacje o przyznaniu przez Malezyjski Urzad Patentowy
patentu na metode formowania linii o szerokosci ponizej 1 mikrometra z
wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierajgcego nanoczastki srebra tj.
dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Bottomup method for
forming wire structures upon a substrate".

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 22-go marca
2016 roku. Jest to rowniez data, od ktérej obowigzuje ochrona wynalazku.

ESPI nr 7/2023 z
dnia 10 marca
2023
roku

9 marca 2023 r.

Transakcja pakietowa zbycia 50.000 sztuk akcji przez Sebastiana
Mtodzinskiego i spadek z 10,650% do 8,186% udziatu w kapitale zaktadowym

Spotki.

ESPI nr 8/2023 z
dnia 13 marca
2023
roku

14 marca 2023 r.

Spotka otrzymata informacje o walidacji przez Niemiecki Urzad Patentdw i
Znakow Towarowych patentu na metode precyzyjnego sterowania pozycja
gtowicy drukujgcej oraz kontroli odlegtosci pomiedzy gtowicg drukujacy i
podfozem tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego “Methods of
detecting and adjusting contact of a micro-structural fluid ejector to a
substrate and method of detecting a fault condition in fluid flow from a
micro-structural fluid ejector onto a substrate”.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 15-go kwietnia
2019 roku.

ESPI nr 9/2023 z
dnia 14 marca
2023
roku

16 marca 2023 r.

Spdtka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Chinski Urzad
Patentowy patentu na metode Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia
patentowego zatytutowanego “Method of printing fluid”. Procedura

zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 1 lutego 2019 roku.

ESPI nr 10/2023
z dnia 17 marca
2023
roku

17 marca 2023 r.

Spotka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu Spétce przez Urzad
Patentow i Znakow Towarowych Standw Zjednoczonych patentu na metode
charakteryzowania i optymalizowania przeptywu tuszu w gtowicy drukujacej
tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego “Method of estimating an
output diameter of a capillary tube, and related methods”.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 12 lutego 2020
roku

ESPI nr 11/2023
z dnia 17 marca
2023
roku

17 marca 2023 r.

Spoétka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Chinski Urzad
Patentowy patentu na urzadzenie drukujgce wykorzystywane w procesie
Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego
“Fluid printing apparatus”.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 1 lutego 2019
roku.

ESPI nr 12/2023
z dnia 20 marca
2023
roku
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21 marca 2023 .

Spétka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Japonski
Urzad Patentowy patentu na metode Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla
zgtoszenia patentowego zatytutowanego “Method of printing fluid”.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 1 lutego 2019
roku.

ESPI nr 13/2023
z dnia 22 marca
2023
roku

29 marca 2023 .

W dniu 29 marca 2023 r. strony Umowy (Nano Dimension i XTPL S.A.)
uzgodnity, ze z sukcesem zrealizowano kluczowe elementy czwartego etapu
prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej dziatan okreslonych
w Umowie. Strony ustality, Zze zaakceptowanie kluczowych prac
przewidzianych w tym etapie oznacza uruchomienie transzy ptatnosci dla
Spotki w wysokosci odpowiadajgcej zrealizowanym elementom i zgodnej
z ich wycenag. Przychody z tego tytutu zostang rozpoznane w | kwartale 2023
r. i znaczagco wptyng na wyniki finansowe w tym okresie. Strony ustality
ponadto kontynuacje prac w pozostatych elementach czwartego etapu prac
badawczo rozwojowych zgodnie z Umowa oraz rozpoczety wspdlne
definiowanie kolejnych faz wspdtpracy komercyjnej, obejmujgcej dalsze
zlecenia w celu opracowania metody wytwarzania specjalnej formulacji
tuszu przewodzacego prad elektryczny do przemystowych zastosowan

w produktach Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB.

ESPI nr 14/2023
z dnia 30 marca
2023
roku

11 kwietnia 2023 r.

Spétka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK Technology
Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzgdzenia Delta Printing System.
Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek

badawczo-rozwojowy University of Tianjin.

ESPI nr 15/2023
z dnia 11
kwietnia 2023

roku

19 kwietnia 2023 r.

Spoétce zostat warunkowo przyznany przez Urzad Patentéw i Znakdéw
Towarowych Standéw Zjednoczonych patent na urzadzenie drukujgce
wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia
patentowego zatytutowanego "Fluid printing apparatus".

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 1 lutego 2019
roku. Jest to réwniez data, od ktorej obowigzuje ochrona wynalazku. Spétka
w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgtoszen patentowych i tgcznie
7 przyznanych patentéw. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania
patentu jest wniesienie optaty za jego wydanie do dnia 13 lipca 2023 roku.

ESPI nr 17/2023
z dnia 20
kwietnia 2023

roku

19 kwietnia 2023 r.

Spotka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Urzad
Patentow i Znakow Towarowych Standw Zjednoczonych patentu na metode
Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego
"Method of printing fluid".

ESPI nr 18/2023
z dnia 20
kwietnia 2023

roku
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12 maja 2023 r.

Zarzad XTPL S.A. podjat i ogtosit decyzje o zamiarze dalszego finansowania
Spotki opartego m.in. na pozyskaniu srodkéw finansowych z emisji nowych
akcji. Intencja Zarzadu Spotki jest przeprowadzenie emisji do 275.000 akcji
zwyktych na okaziciela skierowanej do inwestoréw spetniajgcych wymogi
okreélone w uchwale emisyjnej. Srodki pozyskane z emisji akcji maja
postuzyé wspétfinansowaniu czesci z zaplanowanych inwestycji na tgczng
kwote okoto 60 mlIn zt w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach
biznesowych: sprzedazy, produkcji oraz B+R, przy czym s$rodki pozyskane
z emisji akcji majg pozwoli¢ na sfinansowanie okoto potowy wymagane;j
kwoty inwestycji. Pozostata czes¢ ma zostaé sfinansowana z wykorzystaniem
srodkéw witasnych, potencjalnych $rodkéw grantowych oraz kapitatu
dtuznego.

ESPI nr 19/2023
z dnia 12 maja
2023 roku

26 maja 2023 r.

Emitent przyjat zamdwienie na dostawe modutu drukujgcego do integracji

przemystowej. Zamawiajgcym partnerem jest jeden z kluczowych
globalnych producentéw przemystowych maszyn m.in. dla przemystu
potprzewodnikowego oraz wyswietlaczy wchodzacy w sktad indeksu
NASDAQ 100. Akceptacja zamOwienia oznacza dostarczenie technologii
XTPL do zbudowania prototypu przemystowego urzadzenia o szerokim

zakresie zastosowan wsrdd klientow partnera.

ESPI nr 21/2023
z dnia 26 maja
2023 roku

29 maja 2023 r.

Spétka otrzymata informacje o przyznaniu przez Urzad Wtasnosci
Intelektualnej Wietnamu patentu na metode formowania linii o szerokosci
ponizej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierajgcego
nanoczastki srebra tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Bottom-

up method for forming wire structures upon a substrate".

ESPI nr 22/2023
z dnia 1 czerwca
2023 roku

1 czerwca 2023 r.

Emitent potwierdzit przyjecie zamoéwienia na dostawe modutu drukujacego
do integracji przemystowej. Zamawiajgcym partnerem jest HB Technology -
notowany na KOSDAQ 078150.KQ w Korei Ptd. producent przyrzagdéw do
testowania i naprawy urzadzen dla najwiekszych globalnych producentéw
wyswietlaczy. Klientami HB Technology sg czotowi Swiatowi producenci tacy
jak m.in. Samsung Display Corporation czy Beijing BOE Display Technology.
To trzecia transakcja sprzedazy modutu drukujgcego do integracji
przemystowej.

ESPI nr 23/2023
z dnia 1 czerwca
2023 roku

12 czerwca 2023 r.

W dniu 12 czerwca 2023
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spotki

roku odbyto sie Nadzwyczajne Walne
w celu podwyzszenia kapitatu
i przeprowadzenia emisji do 275.000 akcji zwyktych na okaziciela (o
zwotaniu zgromadzenia Emitent informowat w dniu 14 maja 2023 roku,
raport biezgcy ESPI numer 20/2023).

Po odbyciu zgromadzenia Zarzad Emitenta poinformowat o uchwatach
podjetych podczas zgromadzenia oraz o akcjonariuszach, ktérzy posiadali co

najmniej 5% gtoséw na zgromadzeniu.

ESPI nr 25/2023
oraz 26/2023 z
dnia 12 czerwca
2023 roku

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL

Raport Roczny 2023
37




E
X13L

Data Zdarzenie Raport biezacy
22 czerwca 2023 r. | Zarzad Emitenta, w nawigzaniu do raportu biezgcego ESPI nr 27/2023 z dnia | ESPI nr 30/2023
12 czerwca 2023 r., poinformowat, ze w dniu 22 czerwca 2023 roku zostat | z dnia 22

zakonczony, prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A., proces | czerwca 2023r.
budowania ksiegi popytu na nie wiecej niz 275.000 akcji zwyktych na
okaziciela serii V Spotki emitowanych na podstawie uchwaty nr 03/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spétki z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spétki poprzez emisje akgji
zwyktych na okaziciela serii V z wytaczeniem w catosci prawa poboru
akcjonariuszy, zmiany statutu Spoétki oraz ubiegania sie o dopuszczenie
i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

W zwigzku z powyzszym, w dniu 22 czerwca 2023 r., po rozwazeniu wynikéw
procesu budowania ksiegi popytu oraz rekomendacji Trigon Dom Maklerski
S.A., Zarzad Spétki ustalit cene emisyjng akcji serii V na 133 zt za jedng akcje
serii V oraz zdecydowat ztozy¢ inwestorom oferty objecia akcji serii V po
ustalonej cenie emisyjnej w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej
Uchwatg Emisyjna, tj. w stosunku do 275.000 akgji serii V.

22 czerwca 2023 r. | Spdétka potwierdzita zamodwienie ztozone przez Wydziat Inzynierii | ESPI nr 28/2023
Elektrycznej i Komputerowej na Uniwersytecie Northeastern w Bostonie. | z dnia 22
Urzadzenie bedzie stuzyto grupie badawczej BEST (ang. Bendable Electronics | czerwca 2023 r.
and Sustainable Technologies), ktorej liderem jest prof. Ravinder Dahiya,
w badaniach nad gietkg elektronikg oraz "elektroniczng skorg" i ich
zastosowaniem miedzy innymi w robotyce, urzadzeniach nanosznych ang.
wearables czy rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistosci. Prof. Ravinder Dahiya
prowadzit wczesniej grupe badawczg BEST na Uniwersytecie w Glasgow,
gdzie juz wczesniej badania byty prowadzone na urzadzeniu Delta Printing
System, bedgcym jednym z 4 pierwszych zainstalowanych na sSwiecie. Po
przeniesieniu na Uniwersytet Northeastern w Bostonie Profesor Dahiya
postanowit kontynuowaé swoje badania z wykorzystaniem miedzy innymi
urzadzenia dostarczonego przez Spotke. Byta to druga transakcja sprzedazy
urzadzenia Delta Printing System na rynek USA, pierwsza do instytutu
badawczego.

22 czerwca 2023 r. | Spdotka potwierdzita zamowienie ztozone przez klienta na dostawe | ESPI nr 31/2023
urzadzenia Delta Printing System. XTPL dostarczy swoje urzadzenie do | z dnia 23
laboratorium niemiecko-amerykanskiego konsorcjum rozwijajacego sprzet | czerwca 2023 r.
i oprogramowanie do zaawansowanej analizy danych i uczenia
maszynowego, zlokalizowanego w Niemczech. Urzgdzenie XTPL Delta
Printing System zostanie wykorzystane do prototypowania nowej generacji
procesoréw opartych o rozwigzania opto-elektroniczne, ktérych
innowacyjna konstrukcja niesie potencjat istotnej redukcji rozmiaréw oraz

zwiekszenia mocy  obliczeniowej, umozliwiajgc  zaawansowane

przetwarzanie sztucznej inteligencji. Sukces prototypu moze przyczynic sie
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do wprowadzenia technologii XTPL do produkcji wysoce innowacyjnych
produktéw Klienta.

30 czerwca 2023 r.

W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyto sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spoétki. Zgromadzenie zostato zwotane w dniu 3 czerwca 2023
roku (raport biezgcy ESPI nr 24/2023), a nastepnie w dniu 22 czerwca 2023
roku Emitent uzupetnit dokumentacje o raport niezaleznego biegtego
rewidenta z wykonania ustugi w zakresie oceny sprawozdania
o wynagrodzeniach XTPL S.A. sporzgdzonego za 2022 rok (raport biezacy

ESPI nr 29/2023).

Po przeprowadzeniu zgromadzenia Emitent opublikowat Wykaz
akcjonariuszy posiadajgcych co najmniej 5% liczby gtosdw na zgromadzeniu
(raport biezacy ESPI nr 34/2023) oraz uchwaly podjete podczas

zgromadzenia (raport biezgcy ESPI nr 35/2023).

ESPI nr 34/2023
oraz 35/2023 z
dnia 30 czerwca
2023 roku

30 czerwca 2023 r.

W zwigzku z uptywem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 roku podjeto
uchwate w sprawie ustalenia liczby cztonkéw Rady Nadzorczej obecnej
kadencji na liczbe 6 cztonkdw oraz powotato Rade Nadzorczg nowej kadencji
w skfadzie:

1. Wiestaw Roztucki - Przewodniczgcy Rady Nadzorczej;

2. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej;

3. Andrzej Domaniski - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej;

4. Beata Turlejska - Cztonek Rady Nadzorczej;

5. Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej;

6. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorcze;j.

Dodatkowo w dniu 30 czerwca 2023 roku w zwigzku z uptywem
dotychczasowej kadencji Zarzgdu, Rada Nadzorcza powotata Zarzad nowej
kadencji w sktadzie:

1. Filip Granek - Prezes Zarzadu;

2. Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu.

ESPI nr 36/2023
z dnia 30
czerwca 2023

roku

12 lipca 2023 r.

W dniu 12 lipca 2023 roku zakonczona zostata subskrypcja akcji serii V
Emitenta, a Zarzad Emitenta ztozyt oswiadczenie o dookresleniu kapitatu
zaktadowego w statucie Spotki, w ten sposdb, ze kapitat zaktadowy Spotki
wynosi 230.422,20 zt (dwiescie trzydziesci tysiecy czterysta dwadziescia dwa
ztote i 20/100) i dzieli sie na 2.304.222 (dwa miliony trzysta cztery tysigce
dwiescie dwadziescia dwie) akcje zwykte na okaziciela o wartosci nominalne;j
0,10 zt (dziesiec groszy) kazda.

ESPI nr 37/2023
z dnia 12 lipca
2023 roku
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24 lipca 2023 r.

Spétka potwierdzita zamdwienie ztozone przez osrodek naukowo-badawczy
CENIMAT]i3N w Portugalii na dostawe urzgdzenia Delta Printing System.

Delta Printing System bedzie uzywany przez naukowcdéw z grupy Advanced
Functional Materials for Micro and Nanotechnologies,( AFMMN), ktora jest
jednym z trzech Zespotéw Badawczych w CENIMAT |i3N w Portugalii. Grupa
AFMMN
potprzewodnikéw, i

jest ukierunkowana na procesy wytwarzania i analizy
posiada duze doswiadczenie w opracowywaniu
materiatéw dla kluczowych technologii prorozwojowych. Akcent prac
ktadziony jest na wtasciwosci materiatéw w skali nano dla branz takich jak

elektronika i optoelektronika. Urzadzenie zostato dostarczone w 2023 roku.

ESPI nr 39/2023
z dnia 24 lipca
2023 roku

26 lipca 2023 r.

Spoétka otrzymata informacje o przyznaniu przez Urzad Patentdw i Znakdw
Towarowych Stanéw Zjednoczonych patentu zatytutowanego "Method of
estimating a line width of a nanoparticle line formed using a capillary tube,
and related methods".

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 8-go czerwca
2020 roku. Jest to rowniez data, od ktérej obowigzuje ochrona wynalazku.

ESPI nr 40/2023
z dnia 27 lipca
2023 roku

3 sierpnia 2023 r.

Sad rejestrowy zarejestrowat zmiane statutu XTPL S.A. - §5 statutu Spotki w
zwigzku z uchwatg nr 03/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Emitenta z dnia 12 czerwca 2023 roku oraz oswiadczeniem
Zarzadu o wysokosci objetego kapitatu zaktadowego oraz o dookresleniu
wysokosci kapitatu zaktadowego w statucie spétki z dnia 12 lipca 2023 roku.
Po dokonanej rejestracji zmian statutu Spotki — kapitat zaktadowy wynosi
230.422,20 zt (dwiescie trzydziesci tysiecy czterysta dwadziescia dwa ztote i
20/100) i dzieli sie na 2.304.222 (dwa miliony trzysta cztery tysigce dwiescie
dwadziescia dwa) akcji zwyktych na okaziciela o wartosci nominalnej 0,10 zt
(dziesiec groszy) kazda.

ESPI nr 41/2023
z dnia 3 sierpnia
2023 roku).

3 sierpnia 2023 r.

Spoétka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Japonski
Urzad Patentowy patentu na urzadzenie drukujgce wykorzystywane w
procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego
zatytutowanego "Fluid printing apparatus".

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 1 lutego 2019

roku. Jest to rowniez data, od ktérej obowigzuje ochrona wynalazku.

ESPI nr 42/2023
z dnia 4 sierpnia
2023 roku

21 sierpnia 2023 r.

Zarzad Spotki poinformowat, w nawigzaniu do raportéw biezgcych Spotki nr
44/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. (o warunkowej rejestracji akcji serii V
w KDPW) oraz 45/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. (o dopuszczeniu
i warunkowym wprowadzeniu akcji serii V do obrotu na rynku
regulowanym), ze w dniu 21 sierpnia 2023 r. Krajowy Depozyt Papierow
Wartosciowych S.A. wydat komunikat o ustaleniu daty rejestracji w
depozycie papieréw wartosciowych 275.000 akcji zwyktych Spétki na
okaziciela serii V oznaczonych kodem ISIN PLXTPLO00018 na dzien 23

sierpnia 2023.

ESPI nr 46/2023
z dnia 21
sierpnia 2023

roku
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6 wrzesnia 2023 r.

Spétka potwierdzita kolejne zamowienie ztozone przez Yi Xin HK Technology
Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzgdzenia Delta Printing System.
Yi Xin jest podmiotem, ktdry Swiadczy na rzecz Spotki ustugi dystrybucji
rozwigzan technologicznych XTPLS.A. (RB 4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.).
Emitent zaakceptowat ztozone przez dystrybutora zamodwienie, co jest
rownoznaczne z zawarciem umowy sprzedazy. Spétka dostarczy i uruchomi
wskazane urzadzenie w pierwszej potowie 2024 r.

Ostatecznym nabywcg urzgdzenia jest wiodacy chinski osrodek badawczo-
rozwojowy Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen, Chiny.
strukturami

Urzadzenie XTPL przeznaczone bedzie do prac nad

przewodzgcymi do heterogenicznej integracji chipéw 3D.

ESPI nr 47/2023
zdnia 6 wrzesnia
2023 roku

8 wrzesnia 2023 r.

Pomiedzy Emitentem a Detekt Technology Inc. z siedzibg na Tajwanie
("Detekt") zostata podpisana umowa niewytgcznej dystrybucji rozwigzan
technologicznych Emitenta.

Na mocy ww. Umowy Detekt ma petni¢ role dystrybutora rozwigzan
technologicznych XTPL na Tajwanie. Wspétpraca ma na celu wsparcie
Emitenta w znalezieniu coraz szerszych zastosowan dla technologii oraz
produktéw Spétki w korporacjach technologicznych oraz centrach B+R
i jednostkach naukowych. Partnerstwo przyczyni sie takze do zwiekszenia
Swiadomosci i rozpoznawalnosci rozwigzan Emitenta wsrdd globalnych
graczy na rynku technologii pétprzewodnikowych oraz wyswietlaczy.

ESPI nr 48/2023
z dnia 11
wrzesnia 2023

roku

2 pazdziernika
2023 .

Pomiedzy Emitentem a CWI Technical Sales z siedzibg w USA zostata
podpisana umowa niewytgcznej dystrybucji rozwigzan technologicznych
Emitenta, o czym Emitent informowat w raporcie biezgcym.

Na mocy ww. umowy CWI Technical Sales petni¢ bedzie role dystrybutora
rozwigzan technologicznych XTPL na terenie Standw Zjednoczonych Ameryki
Pdétnocnej. Wspodtpraca ma na celu wsparcie Emitenta w znalezieniu coraz
szerszych zastosowan dla technologii oraz produktéw Spétki w korporacjach
technologicznych oraz centrach B+R i jednostkach naukowych. Wspédtpraca
koncentrowata bedzie sie na wprowadzaniu rozwigzan technologicznych
Spotki

w obszarze tzw. zaawansowanego mikromontazu.

w obszarze technologii poétprzewodnikowej, w szczegdlnosci

ESPI nr 49/2023
2 pazdziernika
2023 roku

5 pazdziernika
2023 r.

Pomiedzy Emitentem a Ontos Equipment System INC. siedzibg w USA zostata
podpisana umowa niewytgcznej dystrybucji rozwigzan technologicznych
Emitenta.

Na mocy ww. umowy Ontos Equipment System INC. petni¢ bedzie role
dystrybutora rozwigzan technologicznych XTPL gtéwnie na terenie Ameryki
Poétnocnej. Wspodtpraca ma na celu wsparcie Emitenta w znalezieniu coraz
szerszych zastosowan dla technologii oraz produktéw Spétki w korporacjach
technologicznych oraz centrach B+R i jednostkach naukowych. Wspoétpraca
koncentrowata bedzie sie na wprowadzaniu rozwigzan technologicznych
Spotki w szczegdlnosci

w obszarze technologii pdtprzewodnikowe;j,

ESPI nr 50/2023
z dnia 5
pazdziernika
2023 roku

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL

Raport Roczny 2023
41




E
X13L

Data

Zdarzenie

Raport biezacy

w obszarze tzw. zaawansowanego mikromontazu oraz wigzania

hybrydowego.

29 pazdziernika
2023 r.

Pan Andrzej Domanski ztozyt rezygnacje z funkcji wiceprzewodniczacego
Rady Nadzorczej oraz cztonka Komitetu Audytu Spotki ze skutkiem na dzien
29 pazdziernika 2023 r.

Pan Andrzej Domanski wskazat, ze powodem rezygnacji jest powotanie jego
osoby do petnienia funkcji publicznej.

Powyzsza rezygnacja nie wptyneta na funkcjonowanie Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu Spétki, ktére kontynuowaty prace dalej w normalnym
trybie, zgodnie z przepisami prawa i wymogami dobrych praktyk.

ESPI nr 52/2023
z dnia 29
pazdziernika
2023 roku

22 listopada 2023
r.

Zarzad XTPL S.A. przyjat, po wczesniejszej akceptacji Rady Nadzorczej,
strategie Spotki na lata 2023-2026.

Strategia na lata 2023-2026 dotyczy etapu rozwoju i skalowania biznesu
XTPL. Gtéwnym miernikiem jest poziom 100 min zt sprzedazy komercyjnej
w roku 2026. Bazg do zbudowania tak sformutowanej strategii sa:
® obecny wysoki poziom zaawansowania projektéw zorientowanych na
pierwsze wdrozenia technologii XTPL na linie przemystowe globalnych
producentéw zaawansowanej elektroniki;

® obecny pipeline sprzedazowy we wszystkich trzech liniach
biznesowych, tj.:
— moduty do wdrozen przemystowych,
— urzadzenia Delta Printing System _DPS_,
— high performance materials _HPM, nanotusze_;
® zapotrzebowanie zwigzane ze zmiang i rozbudowg struktury

organizacyjnej Spotki, uwzgledniajgce réwniez nowe kompetencje;

® zapotrzebowanie zwigzane z niezbednym poziomem inwestycji
rzeczowych oraz kapitatu obrotowego, wynikajgce z koniecznosci
obstugi dynamicznie rosnacej sprzedazy.

e Plan inwestycyjny w ramach Strategii Spotki zostat oszacowany na 60
min zt. W pierwszym kroku pozyskano 34,6 min zt netto w ramach
przeprowadzonej w lipcu br. oferty publicznej. Finansowanie
niezbednych inwestycji w kolejnych krokach zaplanowane jest ze
srodkédw witasnych wypracowanych zyskami, projektami dotacyjnymi
w zakresie czesci prac B+R oraz poprzez instrumenty dtuzne.

e Strategia na lata 2023-2026 zaktada koncentracje na dwdéch gtéwnych
obszarach dziatalnosci Spotki:

1. Obszar rozwoju biznesu i sprzedazy, celem realizacji:
a. Przychodow ze sprzedazy produktéw i ustug do korica 2026
roku w wysokosci 100 min zt
b. Osiggniecia pierwszych petnych wdrozen technologii XTPL

na przemystowa skale

ESPI nr 54/2023
z dnia 22
listopada 2023

roku
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Data Zdarzenie Raport biezacy
c. Poszerzenia dotychczas eksplorowanych rynkow
o telekomunikacje i biosensory
d. Dalszej rozbudowy sieci dystrybutoréw i utworzenia

stacjonarnych centr sprzedazowych na trzech istotnych
technologicznie rynkach: USA, Taiwan, Korea Ptd.
2. Obszar rozwoju operacyjnego i organizacji, celem realizacji:

a. Wozrostu zdolnos$ci produkcyjnych we wszystkich trzech
liniach biznesowych

b. Kontynuacji prac B+R nad rozwojem istniejgcych produktow
i nowych produktéw, dla zachowania dtugoterminowej
pozycji konkurencyjne;j

c. Zbudowanie silnej marki jako wiarygodnego partnera

poprzez doskonato$é operacyjng, dopasowang oferte
i celowane rynki

d. Zwiekszonej aktywnosci w spotecznosciach elektroniki

drukowanej 3D i przycigganiu najlepszych talentéw z Polski i

zagranicy

27 listopada 2023
r.

Spétka potwierdzita zamodwienie ztozone przez Niemiecka Wspdlnote
Badawczg - Deutsche Forschungsgemeinschaft na dostawe urzadzenia Delta
Printing System do Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu. Emitent
zaakceptowat ztozone przez DFG zamdwienie, co jest rownoznaczne
z zawarciem umowy sprzedazy. Spotka dostarczy i uruchomi wskazane
urzadzenie w 2024 roku.

ESPI nr 55/2023
z dnia 27
listopada 2023

roku

1 grudnia 2023 r.

Emitent zawart z Trident Electronics Technologies Pte Ltd z siedzibg w
Singapurze umowe dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta.

Na mocy podpisanej umowy Dystrybutor bedzie reklamowat i sprzedawat
rozwigzania technologiczne XTPL na terenie Singapuru, Malezji, Indonezji,
Tajlandii, Wietnamu i Filipin. Wspodtpraca ma na celu wsparcie XTPL
w poszukiwaniu szerszych zastosowan dla swoich technologii i produktéw
w korporacjach  technologicznych, centrach  badawczo-rozwojowych
i jednostkach naukowych i bedzie skupia¢ sie na wprowadzaniu rozwigzan

z obszaru pétprzewodnikéw i SMT.

ESPI nr 56/2023
z dnia 1 grudnia
2023 roku

12 stycznia 2024 r.

Spoétka otrzymata informacje o przyznaniu przez Urzad Patentdw i Znakdw
Towarowych Stanéw Zjednoczonych patentu zatytutowanego "Method of
forming an elongate electrical connection feature traversing a microscopic
step".

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 2-go sierpnia
2021 roku. Jest to rowniez data, od ktérej obowigzuje ochrona wynalazku.
Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie
optaty za jego wydanie. W przypadku ewentualnego niespetnienia wymogu,
Spotka przekaze odrebny komunikat biezgcy.

ESPI nr 3/2024 z
dnia 15 stycznia
2024 roku

13 grudnia 2023 r.

W dniu 13 grudnia 2023 r. zostat zakonczony i zaakceptowany przez Nano
Dimension Ltd. czwarty, i ostatni etap prac rozwojowych w ramach fazy

ESPI nr 57/2023
z dnia 13
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technologicznej dziatan okreslonych w umowie. Przychody z tytutu prac | grudnia 2023
zamykajgcych ostatni etap fazy technologicznej umowy zostaty rozpoznane | roku

w IV kwartale 2023 r. w wysokos$ci odpowiadajgcej zrealizowanym pracom.

Strony ustality ponadto kontynuacje wspdlnego definiowania kolejnych faz
wspotpracy komercyjnej, obejmujacej zlecenia nakierowane na prace
tuszu

ze wzrostem skali

prad
w produktach Nano Dimension nakierowanych na produkcje ptytek PCB oraz

zwigzane produkcji specjalnej formulacji

przewodzacego elektryczny do przemystowych zastosowan

testow u uzytkownikéw koncowych klienta.

15 grudnia 2023 r.

Spotka potwierdzita zamoéwienie ztozone przez DETEKT Technologies Inc.
Z siedzibg na Tajwanie na dostawe urzadzenia Delta Printing System. DETEKT
jest podmiotem, ktory Swiadczy na rzecz Spoétki ustugi dystrybucji rozwigzan
technologicznych XTPL S.A.

Dystrybutora zamdwienie, co jest rdwnoznaczne z zawarciem umowy

Emitent zaakceptowat ztozone przez
sprzedazy. Spotka dostarczy i uruchomi wskazane urzadzenie w pierwszej
potowie 2024 r.

W tym przypadku sprzedazy DPS DETEKT, ktéry reprezentuje Spdtke w roli
dystrybutora, jest ostatecznym nabywca urzgdzenia DPS. Urzgdzenie bedzie
wykorzystywane w celu demonstrowania mozliwosci technologii XTPL oraz
samego Delta Printing System potencjalnym klientom akademickim oraz
przemystowym pracujgcym na terenie Tajwanu, szczegdlnie w obszarach

aplikacyjnych takich jak potprzewodniki oraz wyswietlacze.

ESPI nr 60/2023
z dnia 15
grudnia 2023

roku

18 grudnia 2023 r.

Spétka potwierdzita zamowienie ztozone przez Ontos Equipment System INC
z siedzibg w USA na dostawe urzgdzenia Delta Printing System. ONTOS jest
podmiotem, ktéry swiadczy na rzecz Spoétki ustugi dystrybucji rozwigzan
technologicznych XTPL S.A.
Dystrybutora zamodwienie, co jest rdwnoznaczne z zawarciem umowy

Emitent zaakceptowat ztozone przez
sprzedazy. Spotka dostarczy i uruchomi wskazane urzadzenie w pierwszej
potowie 2024 r.

ONTOS, dystrybutor rozwigzan Spétki, jest ostatecznym nabywca urzadzenia
DPS. Urzadzenie DPS wykorzystywane bedzie w laboratorium B+R firmy
ONTOS oraz partneréw firmy ONTOS w USA do prac nad zaawansowanym
mikro-montazem chipow pétprzewodnikowych, w szczegélnosci w obszarze

tzw. hybrid-bonding.

ESPI nr 61/2023
z dnia 18
grudnia 2023

roku

15 grudnia 2023 r.

Spotka otrzymata informacje o przyznaniu przez Chinska Krajowg
Administracje Wtasnosci Intelektualnej patentu zatytutowanego "Method of

dispensing a fluid from a nozzle onto a substrate".

ESPI nr 62/2023
z dnia 18
grudnia 2023

roku

19 grudnia 2023 r.

Emitent zawart z 3H Corporation Ltd z siedzibg w Korei niewytgczng umowe
dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta.

Na mocy podpisanej Umowy Dystrybutor bedzie reklamowat i sprzedawat
rozwigzania technologiczne XTPL na terenie Korei Potudniowej. Wspétpraca
ma na celu wsparcie XTPL w poszukiwaniu szerszych zastosowan dla swoich

ESPI nr 63/2023
z dnia 19
grudnia 2023

roku
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technologii i produktéw w korporacjach technologicznych, centrach
badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych i bedzie skupia¢ sie na
wprowadzaniu rozwigzan z obszaru pétprzewodnikow, elektroniki oraz
optoelektroniki.

20 grudnia 2023 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Uniwersytet w Surrey | ESPI nr 64/2023
w Wielkiej Brytanii na dostawe urzgdzenia Delta Printing System. Emitent | z dnia 20
zaakceptowat ztozone zamodwienie, co jest rdwnoznaczne z zawarciem | grudnia 2023
umowy sprzedazy. Spoétka dostarczy i uruchomi wskazane urzadzenie | roku

w 2024 r.

Urzadzenie Delta Printing System dostarczone bedzie do Instytutu
Zaawansowanych Technologii (Advanced Technology Institute) na
Uniwersytecie w Surrey, gdzie w szczegdlnosci badania naukowe
realizowane bedg w obszarze gietkiej i drukowanej elektroniki czy

niezawodnosci urzadzen elektronicznych.
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3.2.2 Postepy i osiggniecia Emitenta w komercjalizacji technologii oraz produktow

Delta Printing System:

W Okresie Sprawozdawczym zespot Spoétki XTPL odpowiedzialny za komercjalizacje urzadzenia Delta Printing System
odbyt liczne rozmowy oraz interakcje z potencjalnymi odbiorcami, generujgc tym samym liste ekspertow z catego Swiata,
operujacych gtéwnie w branzach mikroelektroniki, mikrosystemow, pétprzewodnikéw, biosensoréw, wyswietlaczy i tym
podobnym, ktdrzy wysoko cenig wartos$¢ technologii opracowanej przez Spotke i sg potencjalnymi odbiorcami produktow
XTPL w przeciggu najblizszych lat. W 2023 roku sprzedano facznie 13 urzadzen.

Unikalnie wysoka precyzja druku, zwtaszcza przy wykorzystaniu wysoko-lepkich tuszow metalicznych, jest gtéwna cechg
jaka powoduje zainteresowanie globalnych innowatoréw technologicznych urzadzeniem Delta Printing System.
Uzytkownicy urzadzenia doceniajg urzagdzenie réwniez za tatwos¢ obstugi, platformowos¢ rozwigzania oraz mozliwos$é
szybkiego rozpoczecia pracy bez wczesdniejszych dtugotrwatych przygotowan do uruchomienia procesu oraz za brak
koniecznosci czyszczenia elementéw drukujacych po skoriczonej pracy. Przyktad wydruku logo instytutu KIT na ludzkim
wtosie, w sposob niecodzienny pokazuje mozliwosci wykorzystania technologii oraz urzadzenia Spétki. Co istotne, taki
wydruk mozliwy jest do wykonania po bardzo krétkim czasie po szkoleniu z obstugi przeprowadzonym przez zespét
Spotki.

width 2um

Zrealizowane przez Spotke dziatania przyniosty znaczacy wzrost zainteresowania produktem Delta Printing System.
W 2023 roku Spétka potwierdzita zamdéwienia na dostawe urzadzenia Delta Printing System dla nastepujacych
kontrahentéw:

1. w dniu 4 stycznia 2023 r. Spotka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd
z siedzibg w Chinach; Ostatecznym nabywca urzadzenia bedzie wiodacy chinski osSrodek badawczo-rozwojowy
South China University of Technology w Guangzhou, Chiny (o czym Emitent informowat w raporcie biezqcym ESPI
nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku);

2. wdniu 19 stycznia 2023 r. Spétka potwierdzita kolejne zamowienie ztozone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd
z siedzibg w Chinach; Ostatecznym nabywca urzadzenia bedzie wiodacy chinski osSrodek badawczo-rozwojowy
University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu (o czym Emitent informowat w raporcie
biezqcym ESPI nr 3/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku);
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3. w dniu 6 lutego 2023 r. Spotka potwierdzita kolejne zamowienie ztozone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd
z siedzibg w Chinach; Ostatecznym nabywca urzadzenia bedzie wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy
Beijing Institute of Technology w Pekinie (o czym Emitent informowat w raporcie biezqcym ESPI nr 5/2023 z dnia 6
lutego 2023 roku);

4. w dniu 8 marca 2023 r. Spdtka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd
z siedzibg w Chinach; Ostatecznym nabywca urzadzenia bedzie wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy
School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology (o czym Emitent informowat w raporcie
biezqcym ESPI nr 6/2023 z dnia 8 marca 2023 roku);

5. wdniu 11 kwietnia 2023 r. Spo6tka potwierdzita kolejne zamodwienie ztozone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd
z siedzibg w Chinach; Ostatecznym nabywca urzadzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek badawczo-rozwojowy
Tianjin University w Tianjin, Chiny (o czym Emitent informowat w raporcie biezqcym ESPI nr 15/2023 z dnia 11
kwietnia 2023 roku);

6. w dniu 22 czerwca 2023 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Wydziat Inzynierii Elektrycznej
i Komputerowej na Uniwersytecie Northeastern w Bostonie (o czym Emitent informowat w raporcie biezgcym ESPI
nr 28/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku);

7. w dniu 22 czerwca 2023 r. Spétka potwierdzita zamoéwienie ztozone przez klienta (laboratorium niemiecko-
amerykanskiego konsorcjum rozwijajgcego sprzet i oprogramowanie do zaawansowanej analizy danych i uczenia
maszynowego, zlokalizowanego w Niemczech) (o czym Emitent informowat w raporcie biezqgcym ESPI nr 31/2023
z dnia 23 czerwca 2023 roku);

8. wdniu 24 lipca 2023 r. Spétka potwierdzita zamdwienie ztozone przez osrodek naukowo-badawczy CENIMAT|i3N
w Portugalii (o czym Emitent informowat w raporcie biezqgcym ESPI nr 39/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku);

9. w dniu 6 wrzesnia 2023 r. Spétka potwierdzita kolejne zaméwienie ztozone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd
z siedzibg w Chinach; Ostatecznym nabywca urzadzenia bedzie wiodacy chifski osrodek badawczo-rozwojowy
Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen, Chiny (o czym Emitent informowat w raporcie biezgcym ESPI
nr47/2023 z dnia 6 wrzesnia 2023 roku);

10. w dniu 27 listopada 2023 r. Spdtka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Niemieckg Wspdlnote Badawczg -
Deutsche Forschungsgemeinschaft (o czym Emitent informowat w raporcie biezqgcym ESPI nr 55/2023 z dnia 27
listopada 2023 roku);

11. w dniu 15 grudnia 2023 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez DETEKT Technologies Inc. z siedzibg na
Tajwanie (o czym Emitent informowat w raporcie biezqgcym ESPI nr 60/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku);

12. w dniu 18 grudnia 2023 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Ontos Equipment System INC z siedzibg
w USA (o czym Emitent informowat w raporcie biezqcym ESPI nr 61/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku);

13. wdniu 20 grudnia 2023 r. Spotka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Uniwersytet w Surrey w Wielkiej Brytanii
(o czym Emitent informowat w raporcie biezqcym ESPI nr 64/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku);

Dodatkowo w Okresie Sprawozdawczym podpisane zostaty kolejne umowy o wspoétpracy z lokalnymi dystrybutorami:

1. w dniu 8 wrzesnia 2023 roku z firmg Detekt Technology Inc. z siedzibg na Tajwanie, ktéra bedzie petnié¢ role
dystrybutora rozwigzan Emitenta na Tajwanie (ESPI nr 48/2023 z dnia 11 wrze$nia 2023 roku);

2. w dniu 2 pazdziernika 2023 roku z CWI Technical Sales z siedzibg w USA, ktéra bedzie petni¢ role dystrybutora
rozwigzan Emitenta na terenie Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej (ESPI nr 49/2023 z dnia 2 pazdziernika
2023 roku);

3. wdniu 5 pazdziernika 2023 roku z firmg Ontos Equipment System INC. siedzibg w USA, ktéra bedzie petnié role
dystrybutora rozwigzar Emitenta na terenie Ameryki Pétnocnej (ESPI nr 50/2023 z dnia 5 pazdziernika 2023
roku);
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4. wdniu 1grudnia 2023 roku z firmg Trident Electronics Technologies Pte Ltd z siedzibg w Singapurze, ktéra bedzie
petni¢ role dystrybutora rozwigzan Emitenta na terenie Singapuru, Malezji, Indonezji, Tajlandii, Wietnamu
i Filipin (ESPI nr 56/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku);
5. wdniu 19 grudnia 2023 roku z firmg 3H Corporation Ltd z siedzibg w Korei Potudniowej, ktora bedzie petnic¢ role
dystrybutora rozwigzan Emitenta na terenie Korei Potudniowej (ESPI nr 63/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku);
— co znaczaco zwiekszyto mozliwosci Spotki w docieraniu do kolejnych klientéw potencjalnie zainteresowanych
urzadzeniem Delta Printing System.

Ponadto po Dacie Bilansowej (w dniu 23 stycznia 2024 roku) Emitent zawart kolejng niewytgczng umowe dystrybucji
z firmg Sigma Technology Corporation z siedzibg na Tajwanie oraz w Chinach, ktéra bedzie petni¢ role dystrybutora
rozwigzan Emitenta na terenie Tajwanu oraz Chin (ESPI nr 7/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku).

XTPL kontynuuje i rozwija relacje z innymi potencjalnymi kontrahentami. Prowadzone dziatania zwigzane z bezposrednim
kontaktem z kolejnymi klientami zainteresowanymi technologig Spétki, uczestnictwem na targach i konferencjach
branzowych, wspétpracg z lokalnymi dystrybutorami oraz promowaniem urzgdzenia Delta Printing System przez
obecnych uzytkownikdéw prezentujgcych i publikujgcych rezultaty osiggniete dzieki wykorzystaniu urzadzenia
wyprodukowanego przez Spoétke, znaczgco zwiekszajg zainteresowanie przysztych potencjalnych klientéw urzadzenia
Delta Printing System. Mozliwos¢ wykonania struktur mikroelektronicznych wczesniej niemozliwych do osiggniecia
alternatywnymi metodami spotyka sie z uznaniem zaréwno w srodowiskach akademickich, jak i przemystowych.

Metaliczne nanotusze:

Fundamentalne zatozenia koncepcji wytwarzania nanotuszéw stworzoneukute przez Spoétke podczas opracowania
materiatéw przewodzacych dla technologii UPD, znalazty potwierdzenie wsrdd przedstawicieli srodowisk naukowych
i przemystowych jako wyjatkowo wartosciowe pod wzgledem wytwarzania nowych typdw urzadzen elektronicznych
z wykorzystaniem technologii addytywnych. Zatozenia te odpowiadajg na wysokie wymagania stawiane przez szybko
rozwijajacy sie rynek wobec tuszéw przewodzacych, takie jak m.in. mozliwos¢ ich wydajnego dozowania przy wysokim
tadunku komponentu metalicznego. Wypracowany know-how umozliwia obecnie Spoétce sprzedaz oferowanych tuszow
do réznych segmentdw rynku elektroniki drukowanej i stanowi dzwignie do dalszej eksploracji tego kierunku rozwoju
Spotki.

Rozwdj tej linii biznesowej generuje rosnacg sprzedaz. Unikalne wtasciwosci tuszéw XTPL zostaty docenione w projektach
klientéw operujgcych w sektorze nanotechnologii, wyswietlaczy OLED, czy urzadzen inteligentnych dla technologii
medycznych, przy wykorzystaniu technik druku inkjet, LIFT (ang. Laser Induced Forward Transfer), technik typu micro-
dispensing tuszéw o wysokiej lepkosci.

W laboratoriach Spétki trwajg prace nad nowymi formulacjami nanotuszow i planowane jest wprowadzenie tych
materiatéw do oferty XTPL w 2023 roku. W Okresie Sprawozdawczym Spotka prowadzita rowniez rozmowy z liderami
elektroniki wytwarzanej za pomocg metody addytywnej dotyczace nawigzania partnerstw strategicznych w obszarze
tuszéw przewodzacych. Sukces prowadzonych negocjacji i podjetej wspotpracy umozliwi ustanowienie dodatkowych
kanatéw dystrybucji nanotuszéw oraz generowanie rosngcych przychodéw ze sprzedazy tej linii produktéw Spofki.

Przemystowe zastosowania rozwigzan technologicznych Spétki:
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W zakresie trzeciej, a zarazem kluczowej linii biznesowej Emitenta, jakg sg docelowe wdrozenia opracowanej przez XTPL
technologii na linie produkcyjne globalnych wytwdrcow elektroniki, prowadzone byty prace w dziewieciu projektach
z portfela projektowego Spotki. Poza raportowanym portfelem Spdtka zamierza utrzymywacd do 5 projektow, ktére bedg
rozwijane w celu przeniesienia ich na wyzszy etap ewaluacji.

Sprzedaz modutu drukujgcego do integracji przemysfowej

Bez watpienia istotnym zdarzeniem w Okresie Sprawozdawczym w zakresie przemystowego zastosowania rozwigzan
technologicznych Emitenta, byto potwierdzenie w dniu:

1. 26 maja 2023 r. przyjecia zamowienia na dostawe modutu drukujgcego do integracji przemystowej. Zamawiajgcym
partnerem jest jeden z kluczowych globalnych producentéw przemystowych maszyn m.in. dla przemystu
pétprzewodnikowego oraz wyswietlaczy (FPD) wchodzacy w sktad indeksu NASDAQ 100. Akceptacja Zamowienia
oznacza dostarczenie technologii XTPL do zbudowania prototypu przemystowego urzadzenia o szerokim zakresie
zastosowan wsrdd klientow partnera.

Decyzja partnera o zakupie modutu drukujgcego i uruchomieniu budowy prototypowego urzadzenia przemystowego
zapadtfa po przeprowadzeniu ztozonego procesu w ramach trzech etapow ewaluacji rozwigzan technologicznych
XTPL, z czego wspdlnie z partnerem zostata podjeta decyzja o pominieciu etapu trzeciego i przejsciu od razu do etapu
czwartego i budowy prototypu maszyny przemystowej. Dotychczasowy, ztozony proces ewaluacji z partnerem trwat
ok. 12 miesiecy.

Modut drukujgcy XTPL stanowi¢ bedzie kluczowy element prototypu urzgdzenia przemystowego. Podczas czwartego
etapu ewaluacji, modut zostanie zintegrowany do prototypu urzadzenia przemystowego, ktére ma spetnic
wymagania technologiczne stawiane Partnerowi przez klientéw koficowych, ktédrymi sg m.in. czotowi producenci
pétprzewodnikow i wyswietlaczy (ESPI nr 21/2023 z dnia 26 maja 2023 roku).

2. 1 czerwca 2023 r. Emitent potwierdzit przyjecie zamdéwienia na dostawe modutu drukujacego do integracji
przemystowej, o czym poinformowat w raporcie biezgcym ESPI nr 23/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku.
Zamawiajacym partnerem jest HB Technology - notowany na KOSDAQ (078150.KQ) w Korei Ptd. producent
przyrzagdéw do testowania i naprawy urzgdzen dla najwiekszych globalnych producentéow wyswietlaczy. Klientami
HB Technology s3 czotowi Swiatowi producenci tacy jak m.in. Samsung Display Corporation czy Beijing BOE Display
Technology.

Decyzja partnera o zakupie modutu drukujgcego i uruchomieniu budowy prototypowego urzadzenia przemystowego
zapadtfa po przeprowadzeniu ztozonego procesu w ramach trzech etapow ewaluacji rozwigzan technologicznych
XTPL przy bliskiej wspotpracy z partnerem (producent sprzetu) oraz klientem - wiodgcym producentem wyswietlaczy
FPD na swiecie. Trzeci etap ewaluacji technologicznej rozpoczat sie 15 grudnia 2022 (raport biezacy nr 37/2022).
Trwat zatem ok 6 miesiecy. Dotychczasowy, catkowity ztozony proces ewaluacji z Partnerem trwat ok. 30 miesiecy.
Obecny etap czwarty jest ostatnim etapem ewaluacji technologicznej, przed decyzjg partnera i klienta
o ewentualnym wigczeniu rozwigzania technologicznego Spétki do masowej produkcji nowoczesnych wyswietlaczy.

Modut drukujacy XTPL stanowic¢ bedzie istotny element prototypu urzadzenia przemystowego do zastosowan
w obszarze wyswietlaczy najnowszej generacji. Modut drukujacy Spétki zostanie zintegrowany do prototypu
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urzadzenia przygotowywanego do instalacji na pilotazowej linii produkcyjnej Klienta Koricowego w Korei, w celu
ostatecznego potwierdzenia spetnienia wymagan technologicznych stawianych Partnerowi przez Klienta
Koncowego.

To trzecia transakcja sprzedazy modutu drukujgcego do integracji przemystowej. Zgodnie z wczes$niejszymi
komunikatami Spétka sprzedata moduty drukujgce do partnera z Tajwanu z przeznaczeniem dla przemystu
pétprzewodnikowego (RB 24/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.) oraz do partnera z USA z przeznaczeniem dla przemystu
pétprzewodnikowego i nowoczesnych wyswietlaczy (RB 21/2023 z dnia 26 maja 2023 r.).

Wspdtpraca z Nano Dimension Ltd.

W dniu 29 marca 2023 r. Emitent wraz z firmg Nano Dimension Ltd. uzgodnit, ze z sukcesem zrealizowano kluczowe
elementy czwartego etapu prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej dziatan okreslonych w umowie dotyczgce;j
opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzacego prad elektryczny do przemystowych zastosowan w produktach
Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB. Strony ustality, ze zaakceptowanie kluczowych prac przewidzianych
w tym etapie oznacza uruchomienie transzy ptatnosci dla Spétki w wysokosci odpowiadajacej zrealizowanym elementom
i zgodnej z ich wyceng. Przychody z tego tytutu zostaty rozpoznane w Okresie Sprawozdawczym i znaczgco wptynety na
wyniki finansowe w tym okresie. Emitent poinformowat o tym w raporcie biezgcym ESPI nr 14/2023 z dnia 30 marca 2023
roku. Strony ustality ponadto kontynuacje prac w pozostatych elementach czwartego etapu prac badawczo rozwojowych
zgodnie z Umowa oraz rozpoczety wspdlne definiowanie kolejnych faz wspétpracy komercyjnej, obejmujacej dalsze
zlecenia w celu opracowania metody wytwarzania specjalnej formulacji tuszu przewodzacego prad elektryczny do
przemystowych zastosowan w produktach Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB.

Pozostate zadania zwiqzane z komercjalizacjq technologii UPD

Niezaleznie od powyzszego, Emitent w Okresie Sprawozdawczym koncentrowat sie réwniez na realizacji innych zadan
zwigzanych z komercjalizacjg technologii UPD w zastosowaniach przemystowych. Najbardziej zaawansowane rozmowy
i prace tocza sie wokot wytypowanych zastosowan zwigzanych z precyzyjng depozycjg funkcjonalnych tuszéw do:

(a) napraw (ang. yield management) w obszarze wysokorozdzielczych wyswietlaczy typu OLED,

(b) napraw (ang. yield management) w branzy potprzewodnikowej, w obszarze tzw. back-end processingu chipéw
potprzewodnikowych, oraz

(c) deponowania metalicznych tuszow do tworzenia potgczen w potgczeniach o wysokiej gestosci upakowania do
zaawansowanych ptytek PCB.

(d) wytwarzania potaczen przewodzgcych o trojwymiarowej geometrii.

Niezaleznie miaty miejsce rowniez rozmowy z podmiotami przemystowymi, dotyczgce wykorzystania technologii UPD
w zakresie napraw w innych typach zaawansowanych urzadzen. Powyzsze dotyczy naprawy wyswietlaczy wykonanych
w technologii micro-LED oraz naprawy defektow w zaawansowanych uktadach scalonych. Dla obu opisywanych
zastosowan jednym z najwiekszych wyzwan przed dalszg komercjalizacjg oraz obnizeniem ceny jednostkowej produktu
konncowego byta niska wydajnos¢ produkcji. Technologia zaprezentowana przez Spdétke moze rozwigzaé ten problem
i pomoc w popularyzacji nowych produktow (wyswietlaczy micro-LED oraz wydajniejszych uktadéw scalonych).

Poza znacznym zainteresowaniem rynku odnosnie ewaluacji integracji technologii UPD w procesach produkcyjnych, XTPL
prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie komercjalizacji rozwigzan modutéw drukujacych z trzema globalnymi
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producentami elektroniki uzytkowej (w Europie, Korei Potudniowej i USA) oraz czterema integratorami przemystowymi
i producentami maszyn przemystowych (na Tajwanie, w Korei Potudniowej i USA). Sprzedaz modutéw drukujacych
z technologig UPD, a nastepnie dostarczanie materiatow eksploatacyjnych oraz ptatne utrzymanie modutéw sg atrakcyjne
finansowo dla Spotki. Zwiekszenie réznorodnosci urzgdzen na rynku pozwoli na dotarcie do wiekszej ilosci klientow oraz
wejscie na nowe rynki.

Dziatania komercjalizacyjne w sektorze Flat Panel Display (ODR)

Spdtka kontynuuje wspotprace z podmiotami bedgcymi producentami wyswietlaczy wysokorozdzielczych wyswietlaczy
dotyczaca naprawy defektow Sciezek przewodzacych w warstwie elektrycznej, jak rowniez wykorzystaniu technologii
precyzyjnej depozycji materiatu do produkcji nowych typéw wyswietlaczy opartych o technologie kropek kwantowych
QD. Réwnolegle Spodtka rozpoczeta rozmowy oraz przystgpita do testow ewaluacyjnych z kolejnymi producentami
wyswietlaczy w Chinach oraz Korei Potudniowej.

Na podstawie prowadzonych rozméw oraz analizy rynku Spétka koncentruje uwage réwniez na naprawie defektéw
w wyswietlaczach typu micro-LED. Wyswietlacze te jako Zrédto swiatta wykorzystujg diody LED, ktére ze wzgledu na swoj
rozmiar mogg by¢ uzyte jako niezalezne piksele. Niestety najwiekszym wyzwaniem w produkcji jest zapewnienie
odpowiedniej wydajnosci. Wystarczy, ze jedna z kilkudziesieciu milionéw diod LED nie zostanie odpowiednio
zamontowana, aby wyswietlacz nie przeszedt testu jakosciowego. Dzieki wykorzystaniu technologii UPD mozliwy bedzie
ponowny montaz oraz zapewnienie potgczenia elektrycznego diody micro-LED, co znaczaco zwiekszy wydajnos$¢ procesu
produkcyjnego.

W ramach przejscia do kolejnego etapu projektu nakierowanego na przemystowe wdrozenie technologii XTPL w branzy
wyswietlaczy, Spdtka dostarczyta w pierwszym pétroczu 2023 swoje urzadzenie do walidacji technologii na poziome B+R
do Partnera, celem przyspieszenia procesu analiz i dostosowania rozwigzania XTPL do potrzeb koricowego Klienta.

Rowniez w przypadku sprzedazy modutu przemystowego partnerowi z USA - zamawiajacy jest jednym z kluczowych
globalnych producentéw przemystowych maszyn m.in. dla przemystu pétprzewodnikowego oraz wyswietlaczy (FPD)
wchodzacy w sktad indeksu NASDAQ 100 - prototypowe urzadzenie przemystowe, ktdrego czescig jest w/w modut, moze
by¢ uzytkowane w sektorze FPD.

Dziatania komercjalizacyjne w obszarze zaawansowanych uktadéw scalonych

Rozwigzanie technologiczne Spétki polegajace na mozliwosci druku materiatem o bardzo wysokiej lepkosci na
tréojwymiarowych topografiach podfoza pozwolito skupi¢ uwage producentéw zaawansowanych uktadéw scalonych.
Dzieki technologii UPD mozliwe jest precyzyjne wykonanie pofaczen elektrycznych w uktadach SiP (ang. System-in-
Package), ktore polegajg na integracji dwoch lub wiecej uktadéw scalonych w jednej obudowie. Podmioty z ktorymi
prowadzone sg rozmowy s3g na liscie najwiekszych producentéw globalnych w tym obszarze, majgcy siedziby w Ameryce
Pétnocnej, Azji oraz Europie.

3.2.3 Opis prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Emitenta w ramach technologii oraz produktéw
Gtéwne osiggniecia i postepy w pracach badawczo-rozwojowych w Okresie Sprawozdawczym dotyczyty:

1) Rozwoju tuszéw o wysokim stezeniu (past) na bazie miedzi i ztota;
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2) Druku na wysokim stopniu/schodku, az do 350 mikrometréw wysokosci;

3) Wypetniania otwordw w strukturach potprzewodnikowych wybranym materiatem w tym kontrolowanego i wydajnego
wpetniania mikrostudzienek/subpikseli tuszami kwantowymi dla wyswietlaczy uLED;

4) Znacznej automatyzacji druku;

5) Druku potaczen elektronicznych w zaawansowanych uktadach scalonych, gdzie potaczenia charakteryzowaty sie
wypetnieniem struktury materiatem izolujagcym na zewnatrz i przewodzgcym wewnatrz;

6) Implementacji nowych funkcjonalnosci w urzgdzeniu Delta Printing System m.in. zwiekszajacymi ptynnos¢ ruchu;

7) Nadrukow o wysokiej rozdzielczosci ztozonych z mikrokropek.

W okresie Sprawozdawczym dziat badawczo-rozwojowy Spoétki poza pracami nad rozwojem istniejgcego juz na rynku
tuszow i pasty na bazie nanoczastek srebra zintensyfikowat prace zwigzane z rozwojem tuszu na bazie nanoczastek miedzi
oraz ztota. Wprowadzenie tych materiatbw ma istotne znaczenie w spetnieniu optymalnych parametréow

w zastosowaniach przemystowych oraz nowych obszarach rynkowych.

ROZWOJ MIEDZIANEJ NANOPASTY XTPL — PROCES DRUKU X132 L
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ROZWO)J ZtOTEJ NANOPASTY XTPL — PROCES DRUKU XT3L

B a5

Wszystkie tusze opracowane przez dziat B+R Spotki, zardwno na bazie nanoczastek srebra jak i miedzi oraz ztota,
charakteryzujg sie wysokim stezeniem nanoczgstek oraz wysoka lepkoscia, co w konsekwencji umozliwia druknietylko na
ptaskich podtozach, ale réwniez takich ze ztozong topografig. Pozwala to na zachowanie ciggtosci struktury nawet, jezeli
wydrukowana zostata na przyktad na ,,schodku”, tj. w przypadku, gdy podtoze nie jest jednolite i jego warstwy sg na
réoznych poziomach wysokosci. Dodatkowgq zaletg stosowania opisanych past jest uniezaleznienie jakosci wydruku od
hydrofilowosci podtoza. W praktyce oznacza to, ze niezaleznie czy druk wykonywany jest na materiale hydrofobowym czy
hydrofilowym, szerokosc¢ i wysokos$¢ pozostaje niemal niezmieniona, podobnie jak adhezja. Podczas stosowania tuszow,
ktorych konsystencja jest bardziej ptynna (tusze o nizszej lepkosci), ksztatt wydrukowanych struktur w duzej mierze zalezy
wtasnie od rodzaju podtoza, na ktorym zostat wydrukowany. Tusz o nizszej lepkosci, ktory wykorzysta sie na podtozu
hydrofilowym ,rozleje” sie, przez co szerokos¢ sciezki bedzie wieksza, niz przy tych samych parametrach na materiale
hydrofobowym.

W Okresie Sprawozdawczym zespét B+R w XTPL zademonstrowat mozliwosci druku precyzyjnych struktur przewodzacych,
ktére skutecznie pokrywajg wysoki stopien/schodek az do 350 mikrometréw wysokosci, czyli znacznie wiecej niz
szeroko$¢ wydrukowanych linii. Dodatkowo zachowana zostata wysoka rozdzielczo$¢ druku oraz przewodnosc
struktury. Trwajgce badania w tym obszarze skupiajg sie na zwiekszeniu powtarzalnosci i szybkosci oraz automatyzacji
procesu drukowania potgczen na powierzchniach o zaawansowanej topografii. Jest to realizowane poprzez optymalizacje
parametrow druku, modyfikacje tuszu przewodzgcego, jak rowniez rozwigzan softwarowych pozwlajgcych na w petni
automatyczny ruch w przestrzeni 3D. W rezultacie czas potrzebny na wydrukowanie pojedynczego potaczenia
przewodzacego na stromych krawedziach zostat skrécony do ponizej 1 sekundy i nie wymaga ingerencji operatora
maszyny.
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Wydrukowana srebrna linia i Wysokos$c
o szerokosci 10 um 4 mikroproces

%, 7/28/2021 | HV curr det mag®E HFW tilt WD
6:34:06 PM 2.00kV 50pA ETD 500x 414 pm (52.0° 4.1 mm Nanores

Kolejnym obszarem badan, ktére obecnie spotkaty sie z duzym zainteresowaniem podmiotéw przemystowych oraz
akademickich, jest mozliwos¢ wypetniania otwordw w strukturach potprzewodnikowych wybranym materiatem. Dotyczy
to zaréwno wykonywania pofaczen elektronicznych pomiedzy warstwami w zaawansowanych uktadach scalonych, tzw.
TSV (ang. Through Silicon Via), jak rowniez uzupetniania ubytkow w warstwach izolujgcych, powstatych na etapie
produkgji.

STRUKTURA PRZED WYPELNIENIEM STRUKTURA PO WYPEENIENIU
THROUGH SILICON VIA Z WYKORZYSTANIEM SREBRNEJ NANOPASTY XTPL CL8S

Dla Spétki oznacza to otwarcie na kolejne obszary aplikacyjne zwigzane z zaawansowanymi uktadami elektronicznymi czy
uktadami scalonymi. Zastosowanie technologii UPD na wymienionych rynkach wpisuje sie w strategie przyjeta przez grupe
ekspertow z branzy pétprzewodnikowej (ze Standw Zjednoczonych, Europy, Japonii, Chin, Korei Potudniowej oraz
Tajwanu) w zestawie dokumentow Miedzynarodowej Mapy Technologicznej dla Potprzewodnikow (NTRS, ang. National
Technology Roadmap for Semiconductors), ktéra zaktada integracje poszczegdlnych uktadéw elektronicznych w jeden
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uktad scalony. Precyzyjna depozycja materiatu o wysokim stezeniu nanoczastek znalazta swoje zastosowanie w kilku
nowych watkach technologiczno-biznesowych prowadzonych przez Spotke. Potwierdza to unikalnos¢ opracowanego
rozwigzania i jego potencjat do wykorzystania w nowych technologiach.

Ponadto, w raportowanym okresie, zespdt B+R osiggnat kolejny kamien milowy w zakresie addytywnej technologii
mikrodruku do zastosowan w mikroelektronice. Technologia druku XTPL umozliwia otrzymanie linii przewodzgcych
z pasty CL85 o stosunku szerokosci do wysokosci przekraczajagcym 1:1. Ponadto linie te zostaty zdeponowane na podtozu
o skomplikowanej topografii. Linia pokrywa step o wysokosci 80 um. W celu wydrukowania tego typu struktur zostat

HY curr tilt  det mag @ HFW WD } 10 pm g 5 cur  mag W et i WD 200 pm
2.00kV 0.10nA 52.0° ETD 3500 x 59.2pm 4.0 mm Nanores 9 A7nA 250x 829 pm 20 3 Nanores

Tego typu mozliwosci depozycji materiatu znajdujg zastosowanie w branzach microLED, nowoczesznych wyswietlaczach
opartych na kropkach kwantowych (QLED), w naprawie potaczen przewodzacych na ptytkach PCB.

W 2023 roku zespdt B+R Spotki poszedt o krok dalej w rozwoju technologii do zastosowan w drukowaniu potaczen
elektronicznych w zaawansowanych uktadach scalonych, prezentujgc wypetnienie struktury materiatem izolujgcym na
zewnatrz i przewodzgcym wewnatrz. W praktyce dla uzytkownikéw koricowych technologii XTPL pozwoli to na izolowanie
potaczen elektronicznych wykonanych na podtozach przewodzacych i pdtprzewodnikowych. Do tej pory jedynie
tradycyjne, wieloetapowe metody produkcji stosowanie w przemysle pétprzewodnikowym pozwalaty na realizacje tego
typu struktur. Wprowadzenie w przysztosci tego rozwigzania technologicznego przez klientéw Spoétki pozwoli im na
zmniejszenie kosztow produkcji matoseryjnej zaawansowanych uktadow scalonych, a po skalowaniu technologii do
wydajnosci produkcyjnej pozwoli na redukcje zuzycia materiatow.

Poza wyzej zaprezentowanym przyktadem zastosowanie w wydrukach wielu materiatéw jeden po drugim pozwala na
realizacje zaawansowanych struktur funkcjonalnych. Bardzo dobrym przyktadem jest wykonanie wysokorozdzielczej
warstwy redystrybucyjnej dla uktadéw scalonych (RDL). Docelowo umozliwi to prototypowanie struktur, ktérych
wytworzenie metodami klasycznymi jest czasochtonne i kosztowne.
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wydrukowane
struktury metaliczne XTPL

<+«—— |zolator

2/21/2023 5\% curr mag HFW det WD tilt —— 100 pm
9:16:39AM | 2.00kV | 0.17nA | 350x | 592 um | ETD | 4.0mm | 0° Nanores

Kolejnym przyktadem druku funkcjonalnych struktur ztozonych z wielu materiatéw (na przyktadzie zaprezentowanym
ponizej wykorzystano: niskotemperaturowy tusz przewodzacy, przewodzacy polimer PEDOT: PSS oraz nanopaste Ag
CL85). Pozwolito to na wykonanie prostego tranzystora do detekcji materiatéw organicznych. Tranzystor do detekcji
materiatéw organicznych wydrukowany w petni przez XTPL.

Tusz Ag-przewodnik Pasta Ag

niskotemperaturowy ! CL85 XTPL

Przewodzacy
polimer
PEDOT:PSS

8/12/2021 HV curr mag (| HFW det ,~ wD J—T) gm Jo—
1:14:30 PM | 2.00kV | 0.17 nA | 350x | 592 pm | ETD \"‘ 4.1 mm Nanores
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*  Wysoka rozdzielczos$¢ druku, srednica ponizej 10 um
*  Wysoka powtarzalnosc i stabilnos¢ druku
*  Wysoki stosunek wysokosci do szerokosci (800 nm do 8 um)

* Druk na duzych powierzchniach

5.5 um § o “ 8.2 um . . . —
_ E I I . 128.522um

000 O00éa

Postepy w pracach B+R dotyczyty réwniez nadrukéw o wysokiej rozdzielczosci ztozonych z mikrokropek o $rednicy ponizej

128.437um

10 um. Kropki charakteryzuja sie parabolicznym przekrojem poprzecznym (utatwiajgcym depozycje kolejnych warstw)
oraz wysokim stosunkiem wysokosci do szerokosci (800 nm wysokosci dla kropki o Srednicy 8 um). Wysoka powtarzalnos¢
wydruku kropek pozwala na nadruk na duzych powierzchniach.

Ponadto, podczas relizowanych prac w ramach grantu europejskiego ”Building Active MicroLED displays By Additive
Manufacturing” zespét B+R zwalidowat kompatybilnos¢ tuszéw kwantowych z uktadem drukujgcym DPS dla zastosowan
w precyzyjnym i kontrolowanym wypetnianiu subpikseli w nowej architekturze wyswietlaczy pULED. Istotna przewaga
technologii UPD, w tej aplikacji polega na precyzyjnym regulowaniu wysokosci depozycji warstw kropek kwantowych
w mikrostudzienkach, gdzie miesci sie modut konwersji Swiatta. Na dnie subpiksela umiejscowione sg nanoprety
emitujgce Swiatto niebieskie, ktére wzbudza zdeponowane kropki kwantowe i w efekcie nastepuje konwersja do
zielonego lub czerwonego $wiatta. Dzieki mozliwosci regulacji objetosci wprowadzanych tuszow kwantowych do
mikrostudzienek wykorzystujgc drukarke DPS mozliwa jest kontrola nad zewnetrzng wydajnoscia kwantowg w module
konwersji swiatta, osigganie wyzszej powtarzalnosci procesowej oraz minimalizacja strat stosowanych nanomateriatow

fluorescencyjnych podczas druku.

I =
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Wypetnione mikrostudzienki tuszami na bazie a) czerownych i b) zielonych kropek kwantowych za pomocg urzadzenia
DPS.

Testowanie tuszow XTPL do réznych metod druku:

Oparte na nanoczastkach srebra tusze przewodzace XTPL sg przedmiotem zainteresowania producentow z kilku sektoréw
przemystu oraz przedstawicieli Srodowiska naukowego ze wzgledu na ich innowacyjne wtasciwosci fizykochemiczne.
Odpowiadajgc na wyrazne zainteresowanie rynku nanotuszami XTPL, chronionymi przez zgtoszenia patentowe,
prowadzone s3 dziatania w kierunku rozszerzenia zakresu oferty Spoétki o kolejne produkty. Wynikiem tych prac jest m.in.
tusz 1)36 opracowany przez zespét B+R do technologii druku ink-jet i z powodzeniem sprzedawany Klientom stosujgcym
tg metode druku.

Kamienie milowe osiggniete przez Emitenta w 2023 roku:

Pierwszy kamien milowy zwigzany jest z Delta Printing System jako nosnikiem technologii XTPL. Wprowadzono zmiany w
konstrukcji urzadzenia oraz oprogramowaniu pozwalajgce na synchroniczng prace silnikéw w dwdch osiach pozwalajaca
na ptynny ruch przy zmianie kierunku a w konsekwencji wydruku homogenicznych struktur.

Spotka zrealizowata réwniez czwarty etap fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd. Umowa dotyczy
opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzacego prad elektryczny do przemystowych zastosowan w produktach
Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB. Rozpoczecie wspodtpracy i realizacja umowy z partnerem przemystowym
w zakresie linii biznesowej nanotuszéw stanowi rowniez potwierdzenie dalszego potencjatu komercjalizacyjnego
technologii XTPL, co w dalszej perspektywie moze wspierac jej wdrozenie na linie produkcyjne globalnych graczy na rynku
nowoczesnej elektroniki.

Kolejny kamie milowy dotyczy rozwoju samej technologii Ultra-Precyzyjnej Depozycji. W tym kontekscie najwiekszy
nacisk byt potozony na rozwdj procedury wydruku struktur o wysokim stosunku wysokosci do szerokosci (aspect ratio) na
wysokich stopniach (>80 um) .

3.2.4 Dziatania podejmowane przez Emitenta w zakresie ochrony wtasnosci intelektualnej i przemystowej

W procesach komercjalizacji rozwigzan technologicznych zaprojektowanych i uruchomionych przez Spoétke, istotng role
odgrywa polityka budowania chmury patentowej. Wtasnos¢ intelektualna jest produktem i przewagg konkurencyjng
XTPL, dlatego jej rozwdj ma duzy wptyw na wartosé¢ firmy - wielkos¢ i odpowiednia ochrona chmury sg kluczowe dla
pozycji rynkowej. Rozwigzania XTPL sg chronione od momentu zgtoszenia patentowego we wtasciwym urzedzie.
Spdtka wyrdznia 5 grup patentowych dla swojej technologii oraz opartej o nig produktow:
1. Proces UPD - patenty opisujgce proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urzadzenie wykorzystywane do tego
procesu;
Nanotusze - patenty zabezpieczajgce rézne formulacje nanotuszu;
Oprogramowanie - patenty zabezpieczajgce rozwigzania zaimplementowane w oprogramowaniu sterujgcym
urzadzenia drukujace;
4. Pola aplikacyjne - patenty opisujgce rozwigzania konkretnych probleméw technologicznych z wykorzystaniem
metody UPD;
5. Charakteryzacja i kontrola jakos$ci - patenty zwigzane z charakteryzacja i kontrolg jakos$ci wybranych elementow
gtowicy drukujacej.
W Okresie Sprawozdawczym Spotka:
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1) uzyskata ochrone patentowa od Malezyjskiego Urzedu Patentowego - w dniu 8 marca 2023 roku Emitent
uzyskat informacje o przyznaniu przez Malezyjski Urzad Patentowy patentu na metode formowania linii
o szerokosci ponizej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierajgcego nanoczgstki srebra tj.
dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Bottom-up method for forming wire structures upon a substrate"
(Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 7/2023 z dnia 10 marca 2023 roku);

2) uzyskata walidacje patentu od Niemieckiego Urzedu Patentowego - w dniu 14 marca 2023 roku Emitent uzyskat
informacje o walidacji przez Niemiecki Urzad Patentéow i Znakéw Towarowych patentu na metode precyzyjnego
sterowania pozycjg gtowicy drukujgcej oraz kontroli odlegtosci pomiedzy gtowicg drukujaca i podtozem tj. dla
zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Methods of detecting and adjusting contact of a micro-structural fluid
ejector to a substrate and method of detecting a fault condition in fluid flow from a micro-structural fluid ejector
onto a substrate" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 9/2023 z dnia 14 marca 2023
roku);

3) uzyskata ochrone patentowa od Chirnskiego Urzedu Patentowego - w dniu 16 marca 2023 Spoétka otrzymata
informacje o warunkowym przyznaniu przez Chinski Urzagd Patentowy patentu na metode Ultra-Precyzyjnej
Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Method of printing fluid" (Emitent przekazat te
informacje w raporcie biezagcym ESPI numer 10/2023 z dnia 17 marca 2023 roku);

4) uzyskata ochrone patentowa od Amerykanskiego Urzedu Patentowego - w dniu 17 marca 2023 Spédtka
otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu Spétce przez Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych Stanéw
Zjednoczonych patentu na metode charakteryzowania i optymalizowania przeptywu tuszu w gtowicy drukujacej
tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Method of estimating an output diameter of a capillary tube,
and related methods" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 11/2023 z dnia 17 marca
2023 roku);

5) uzyskata ochrone patentowa od Chirnskiego Urzedu Patentowego - w dniu 17 marca 2023 Spoétka otrzymata
informacje o warunkowym przyznaniu Spétce przez Chinski Urzad Patentowy patentu na urzgdzenie drukujgce
wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Fluid
printing apparatus" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 12/2023 z dnia 20 marca
2023 roku);

6) uzyskata ochrone patentowa od Japonskiego Urzedu Patentowego - w dniu 21 marca 2023 Spétka otrzymata
informacje o warunkowym przyznaniu przez Japonski Urzad Patentowy patentu na metode Ultra-Precyzyjnej
Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Method of printing fluid" (Emitent przekazat te
informacje w raporcie biezagcym ESPI numer 13/2023 z dnia 22 marca 2023 roku);

7) uzyskata ochrone patentowg od Amerykanskiego Urzedu Patentowego - w dniu 19 kwietnia 2023 roku Emitent
otrzymat informacje o warunkowym przyznaniu przez Urzad Patentdw i Znakéw Towarowych Standéw
Zjednoczonych patentu na urzgdzenie drukujace wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla
zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Fluid printing apparatus" (Emitent przekazat te informacje w raporcie
biezgcym ESPI numer 17/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku);

8) uzyskata ochrone patentowg od Amerykanskiego Urzedu Patentowego - w dniu 19 kwietnia 2023 Spdtka
otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Urzad Patentow i Znakéw Towarowych Standéw
Zjednoczonych patentu na metode Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego
"Method of printing fluid" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 18/2023 z dnia 20
kwietnia 2023 roku);

9) uzyskata ochrone patentowa od Wietnamskiego Urzedu Patentowego - w dniu 29 maja 2023 roku Emitent
otrzymat informacje o przyznaniu przez Urzad Wiasnosci Intelektualnej Wietnamu patentu na metode
formowania linii o szeroko$ci ponizej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierajgcego
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nanoczastki srebra tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Bottom-up method for forming wire
structures upon a substrate" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 22/2023 z dnia
1 czerwca 2023 roku);

10) uzyskata ochrone patentowa od Amerykanskiego Urzedu Patentowego - w dniu 26 lipca 2023 Spétka otrzymata
informacje o przyznaniu przez Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych Standéw Zjednoczonych patentu
zatytutowanego "Method of estimating a line width of a nanoparticle line formed using a capillary tube, and
related methods" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 40/2023 z dnia 27 lipca 2023
roku);

11) uzyskata ochrone patentowq od Japorskiego Urzedu Patentowego - w dniu 3 sierpnia 2023 Spétka otrzymata
informacje o warunkowym przyznaniu przez Japonski Urzgd Patentowy patentu na urzadzenie drukujgce
wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Fluid
printing apparatus" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 42/2023 z dnia 4 sierpnia
2023 roku);

12) uzyskata ochrone patentowa od Amerykanskiego Urzedu Patentowego - w dniu 12 grudnia 2023 Spoétka
otrzymata informacje o przyznaniu przez Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych Standéw Zjednoczonych patentu
zatytutowanego "Method of forming an elongate electrical connection feature traversing a microscopic step"
(Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 3/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku);

13) uzyskata ochrone patentowa od Chiriskiej Krajowej Administracji Wtasnosci Intelektualnej - w dniu 15 grudnia
2023 Spdtka otrzymata informacje o przyznaniu przez Chinska Krajowg Administracje Wtasnosci Intelektualnej
patentu zatytutowanego "Method of dispensing a fluid from a nozzle onto a substrate" (Emitent przekazat te
informacje w raporcie biezagcym ESPI numer 62/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku);

W procesie zgtaszania wnioskdw patentowych Spdtka stosuje sie do zalecenn wspédtpracujgcych z nig kancelarii
patentowych oraz doradcéw wchodzacych w sktad zarzadu XTPL Inc. z siedzibg w USA. Zalecenia dotyczg m.in
odpowiedniego tgczenia opracowanych nowych rozwigzan technologicznych oraz wynalazkéw za pomoca jednego
whniosku patentowego. Taka praktyka wptynie na zwiekszenie jakosci poszczegdlnych zgtoszen i w rezultacie wzmocnieni
poziom ochrony witasnosci intelektualnej Spétki.

Na Date Raportu Spoétka posiada tacznie 32 przyznanych patentéw, obowigzujgcych na terenie m.in. Japonii, Chin, Korei
Potudniowej, Malezji, Niemiec, Standw Zjednoczonych Ameryki. Wzrost liczby patentéw, z poprzednio raportowanych
9 patentdw, jest wynikiem przyznania kolejnych patentéw oraz zmiany metodologii liczenia - obecnie zliczane jest
uzyskanie ochrony dla danego wynalazku dla kazdej lokalizacji (kraju) oddzielnie. Na Date Raportu Spdtka posiadata
zarejestrowane znaki towarowe w Urzedzie Patentowym RP oraz w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej, a takze w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Budowa chmury patentowe] dla rozwijanej technologii oraz produktow jest istotnym elementem strategii Spotki,
budujacym wiarygodnos¢ Emitenta wobec potencjalnych klientéw przemystowych. Uzyskana w konsekwencji zgtoszen
ochrona patentowa wptynie na podniesienie wartosci potencjalnej komercjalizacji technologii Spotki w zakresie wdrozen
przemystowych. Spétka planuje dalsze zgtoszenia patentowe wynalazkéw jakie bedg powstawaty w toku biezgcych oraz
przysztych prac badawczo-rozwojowych.
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3.2.5 Aktywnosc¢ Emitenta w wydarzeniach o charakterze branzowym

Wydarzenia branzowe sg doskonatg mozliwoscig do zaprezentowania unikatowej technologii XTPL czotowym
przedstawicielom przemystu i nauki z catego Swiata. XTPL przyktada duzg wage do budowania i zwiekszania Swiadomosci
na temat istnienia oraz mozliwosci wykorzystania technologii precyzyjnego druku XTPL wsrdod ekspertéw branz:
mikroelektroniki, wyswietlaczy, potprzewodnikow oraz elektroniki drukowanej. W zwigzku z powyzszym, XTPL w 2023
roku zorganizowata i aktywnie uczestniczyta w wielu wydarzeniach branzowych.

W 2023 Spodtka uczestniczyta w nastepujacych wydarzeniach branzowych:

1. MEMS 2023, 15-19 stycznia 2023 roku, Monachium, Niemcy podczas ktérego zaprezentowane zostaty wyniki
prac B+R Spotki opisujgce unikalnosé technologii UPD w wytwarzaniu zaawansowanych systemdéw micro-electro
mechanicznych MEMS oraz innowacyjnego sposobu integracji ich w uktadach scalonych polegajacego na
wykorzystaniu urzadzenia Delta Printing System jako alternatywy dla mikromontazu elektronicznego;

2. LOPEC 2023, 28 lutego — 2 marca 2023 roku, Monachium, Niemcy, podczas ktérego Spotka prezentowata oferte
tuszow przewodzacych na bazie nanoczastek srebra oraz urzadzenie Delta Printing System do zaawansowanych
prac B+R w zaawansowanej mikro-elektronice. Oferta Spotki spotkata sie z duzym entuzjazmem odwiedzajacych
hale targowa, konczac 2 dniowg wystawe z wynikiem ponad 100 rozmoéw z potencjalnymi klientami rozwigzan
Spotki;

3. THE ISRAELI CONFERENCE ON ADDITIVE MANUFACTURING: Research To Applications ICAM 2023, 13 marca 2023
roku, Kfar Maccabiah, Izrael, podczas ktdrego Spétka zaprezentowata najnowsze osiggniecia w wytwarzaniu
struktur mikroelektronicznych wykonane dzieki technologii UPD. Wydarzenie byto istotne dla promocji
technologii i produktow Spoétki na rynku lzraelskim bedgcym obecnie jednym z pionieréw wdrazania
megatrendow rozwoju elektroniki;

4. TechBlick Additive Electronics in Semiconductor Packaging and PCBs, 29-30 marca 2023 roku, Online, gdzie
zaprezentowane zostaty wyniki zastosowania technologii Spoétki do mikromontazu w zaawansowanych uktadach
scalonych. Wydarzenia TechBlick cieszg sie globalnym zasiegiem i zainteresowaniem wsrdd kluczowych graczy w
branzy elektroniki;

5. Smart Systems Integration (SSI), 28-30 marca 2023 roku, Bruges, Belgia, no ktérym mozliwos¢ druku na
strukturach 3D zostata zaprezentowana przedstawicielom najwazniejszych firm z branzy pétprzewodnikowej
w Europie.

6. Rapid.Tech 3D exhibition, 9-11 maja 2023 roku, Erfurt, Niemcy, podczas ktérego Emitent zostat finalistg 3D
Pioneers Challenge i miat mozliwo$¢ przedstawienia gtowicy drukujgcej w technologii UPD spotecznosci
zwigzanej z technologig addytywng;

7. TechBlick Innovation Festival, 22 czerwca 2023 roku, podczas ktdrego wstep online na konferencje byt darmowy
i ogdélnodostepny, co zgromadzito bardzo wielu zainteresowanych z catego swiata, a prezentacje technologii
Spotki ogladato ponad 300 jej uczestnikow;

8. Semicon Taiwan w Taipei 6-8 wrzesnia - jedne z najwiekszych na $wiecie targéw rynku pétprzewodnikow,
przyciggajg corocznie okoto 60 tysiecy odwiedzajgcych. XTPL brat udziat w targach i prezentowat swojg oferte w
ramach polskiego stoiska PAiH

9. Additive Manufacturing Meets Medicine - AMMM - 9-10.wrze$nia Lubeck Niemcy

10. International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) w San Diego, California, 5 pazdziernika
2023 roku’

11. TechBlick w Berlinie, 17-18 pazdziernika 2023 roku;

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
Raport Roczny 2023
61



E
X13L

12. the IMAPS Italy Workshop, 7 listopada 2023 roku, podczas ktérych tukasz Kosior, Business Development
Manager w XTPL, przedstawit prezentacje dotyczgcy przesuwania granic produkcji addytywnej dzieki ultra-
precyzyjnej depozycji (UPD);

13. Productronica i Semicon Europe 14-17 listopada 2023 roku; XTPL po raz pierwszy brat udziat w targach
Productronica w roli wystawcy. Podczas targéw firma potwierdzita swojg gotowos¢ do sprzedazy gtowicy Ultra
Precise Dispensing System do zastosowan przemystowych zaréwno publikujgc notatke dla prasy akredytowane;j
przy wydarzeniu, jak réwniez prezentujgc bezposrednio na stoisku. W czasie targow przedstawicieli XTPL
przeprowadzili 236 rozméw biznesowych z firmami z EU, Azji i Standw Zjednoczonych.

14. Semicon Japan 13-15 grudnia 2023 - Semicon jest najwiekszg na swiecie impreza targowg -konferencyjng dla
branzy pétprzewodnikowej.W targach brali udziat Filip Granek CEO i Aneta Wiatrowska CTO, ktdrzy odbyli 40
spotkan biznesowych, 11 z nich stanowity kontynuacje rozméw dotyczacych sprzedazy rozwigzan XTPL, kolejne
29 to nowi potencjalni klienci zidentyfikowani podczas targow.

W roku 2023 spétka przyspieszyta komercjalizacje swoich rozwigzan. Pod koniec roku rozpoczeto rowniez prace nad nowa
strategig marketingowg i komunikacyjng, ktéra ma wspiera¢ zmiane wizerunku XTPL, jako dostawcy przetomowych
technologii dla branzy mikroelektroniki drukowanej. Nowa strategia bedzie wdrazana i rozwijana w kolejnych latach
w celu zwiekszenia widocznosci marki i produktéw XTPL na wybranych przez spotke rynkach. Pozwoli réwniez
zaprezentowaé rozwigzania XTPL szerokiej grupie odbiorcédw, na rynkach zidentyfikowanych przez spétkg jako te
z najwiekszym potencjatem przychodowym dla XTPL.
3.2.6 ktywnos$¢ Emitenta w wydarzeniach dedykowanych inwestorom rynku kapitatowego
Spotka przyktada duzg wage do komunikacji z interesariuszami rynku kapitatowego. W celu realizacji standardéw
w zakresie fadu korporacyjnego i komunikacji, zapewnienia statego i réwnego dostepu do informacji o Spétce dla
wszystkich interesariuszy, oraz wychodzgc naprzeciw ich potrzebom podejmuje liczne dziatania w zakresie relacji
inwestorskich. Ponizej opisano kluczowe wydarzenia i dziatania z 2023 roku skierowane do rynku kapitatowego.
Wydarzenia inwestorskie:
W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyty sie dwie wideokonferencje wynikowe z udziatem Zarzgdu XTPL - pierwsze spotkanie
w jezyku polskim, drugie w jezyku angielskim. Podczas obu wideokonferencji Zarzad Spétki zaprezentowat wyniki
finansowe za 2022 rok oraz najwazniejsze wydarzenia i osiggniecia tego okresu.
W zwigzku z publikacjg w dniu 17 maja 2023 roku raportu kwartalnego za | kwartat 2023 roku, Emitent w dniu 18 maja
2023 roku zorganizowat prezentacje wynikéw. Podczas tego wydarzenia cztonkowie Zarzadu Spétki przedstawili wyniki
finansowe i operacyjne Spoétki osiggniete w | kwartale 2023 roku. Nastepnie w dniu 21 wrzesnia 2023 roku Emitent
podczas wideokonferencji zaprezentowat i omdéwit wyniki finansowe Spétki za Il kwartat i | potrocze 2023 roku, a takze
podsumowat biezgce wydarzenia i perspektywy na kolejne kwartaty. Natomiast 23 listopada zarzad spotki odbyt spotkanie
z inwestorami w celu omoéwienia wynikow za 11l kwartat 2023 roku jak rowniez zaprezentowat ogtoszong dzien wczesniej
strategie rozwoju do konca 2026 roku.
Jednoczesnie, Spdétka w 2023 roku wzieta udziat w kilku waznych krajowych i miedzynarodowych konferencjach z udziatem
inwestoréw oraz analitykow. Emitent podsumowat te wydarzenia ponize;.
Konferencje inwestorskie, ktore miaty miejsce w Okresie Sprawozdawczym:

1. Ksigzeca Street 12, Warszawa, 18 marca 2023 roku;
GPW Innovation Day, online, 19-20 kwietnia 2023 roku;
Equity Forum German Spring Conference, Frankfurt, 15 maja 2023 roku;
ACATIS Investment KVG mbH Value-Konferenz, Frankfurt, 2 czerwca 2023 roku;
Webinar z inwestorami na portalu StockWatch.pl, online, 13 czerwca 2023 roku;Konferencja Trigon Summer
Camp 2023, online, 14-15 czerwca 2023 roku;

vk WS
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6. Konferencja INDUSTRIALS: Perty polskiego przemystu, 26 wrzesnia 2023 roku, konferencja dla spétek z sektora
przemystowego organizowana przez Trigon Dom Maklerski dla inwestoréw celem omdwienia biezgcych
trendow oraz perspektyw;

#GPWInnovationDay, 27 pazdziernika 2023 roku, XVI edycja organizowanej przez Gietde Papieréw Wartosciowych
w Warszawie S.A. konferencji w formie spotkan hybrydowych (stacjonarnych i online) dla polskich inwestoréow
z innowacyjnymi spotkami notowanymi na Gietdzie Papierow Wartosciowych w Warszawie.

Spdtka analizuje kolejne wydarzenia inwestorskie, w ktdrych bedzie mogta aktywnie przedstawiaé¢ swoje osiggniecia
w 2024 r. w zakresie technologii, komercjalizacji, wynikow finansowych oraz perspektywy rozwoju.

Ponadto, Spotka dba o regularng komunikacje z rynkiem kapitatowym m.in. poprzez stale aktualizowang strone
internetowq z wyodrebnionym serwisem relacji inwestorskich na ktdérej zamieszczane sg aktualne materiaty informacyjne
(komunikaty prasowe, prezentacje, newsletter), publikacje wybranych materiatéw wideo w serwisie youtube.
Dodatkowo, Emitent stara sie w mozliwie najkrétszym czasie rzetelnie odpowiada¢ na pytania przestane przez
inwestoréw indywidualnych. W celu utatwienia kontaktu ze Spétka, w serwisie relacji inwestorskich w zaktadce “Kontakt”
wskazane zostaty dane kontaktowe dla inwestordw instytucjonalnych i analitykéw, inwestoréw indywidualnych oraz dla
dziennikarzy.

3.3 CZYNNIKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA EMITENTA
3.3.1 Czynniki zewnetrzne:

Czynniki makroekonomiczne:

XTPL, zgodnie z zatozong strategig, prowadzi dziatania biznesowe na rynkach miedzynarodowych, w szczegdlnosci
w Stanach Zjednoczonych, Azji Potudniowo-Wschodniej i Europie Zachodniej. Sytuacja makroekonomiczna tych obszaréw
bedzie tym samym wywierata wptyw na osiggane przez Spotke wyniki oraz na poziom realizacji zatozonej strategii
rozwoju.

Trendy w elektronice drukowanej (printed electronics):

W ostatnich latach najwiekszy udziat rynku stanowi technologia sitodruku, ktoérej cigglty wzrost mozna przypisac
zwiekszonemu jej wykorzystaniu w produkcji wyswietlaczy oraz czujnikéw. Obecnie jest to najczesciej stosowana metoda
w produkcji wyswietlaczy w urzadzeniach komercyjnych takich jak smartfony oraz laptopy. Sitodruk jest rowniez
stosowany do produkcji czujnikdow i ogniw fotowoltaicznych ze wzgledu na mozliwos¢ precyzyjnego nadruku linii
przewodzacych o réznych szerokosciach. Jedng z cech sitodruku jest stosowanie materiatéw przewodzacych o wysokiej
gestosci materiatu aktywnego (takiego jak czgstki srebra). Dzieki temu mozliwe jest uzyskanie wysokiej przewodnosci
elektryczne;j.

W najblizszych latach prognozuje sie znaczacy wzrost rynku materiatéw przewodzacych. Elektronika drukowana
wykorzystuje materiaty na bazie metali do produkcji elementéw elektronicznych. Innowacje technologiczne w tuszach
przewodzacych i ich poprawiona wydajnos¢ wptynety na wzrost popytu na te materiaty na catym swiecie, a najbardziej
powszechnym sg tusze na bazie czastek srebrnych.

Wedtug IDTechEx jednym ze znaczgcych trendéw w elektronice drukowanej jest mozliwos¢ wytworzenia nowej generacji
urzadzen elektronicznych w przestrzeni tréjwymiarowej. Chociaz czesciowo addytywna elektronika 3D od dawna jest
stosowana do druku anten i prostych pofaczen przewodzgcych na powierzchni obiektéw z tworzyw sztucznych, coraz
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bardziej skomplikowane uktady sg dodawane na powierzchniach wykonanych z réznych materiatéw za pomocg nowych
technik. Obecnie elektronika drukowana 3D umozliwiajg integracje kompletnych uktadéw wewnatrz obiektu, oferujac
wiele korzysci, w tym uproszczone procesy produkcyjne i nowe ksztatty.

Technologia prezentowana przez Spétke idealnie wpisuje sie w najwazniejsze trendy elektroniki drukowanej. Dzieki
innowacyjnej metodzie druku w potgczeniu przez materiaty przewodzace takie jak pasta XTPL Ag Nanopaste CL85 mozliwe
jest wytworzenie wysoce przewodzgcych struktur, podobnie jak w metodzie sitodruku, jednakze w znaczaco wiekszej
rozdzielczosci, dodatkowo z mozliwoscig pokrywania powierzchni 3D, co obecnie mozna uznac za funkcjonalnosc cieszgcg
sie najwiekszym zainteresowaniem wsrdd obecnych i potencjalnych klientéw Spétki.

Trendy zwigzane z miniaturyzacjg elektroniki uzytkowej:

Miniaturyzacja jest dominujgcym trendem w elektronice juz od kilku dziesiecioleci. Urzadzenia wraz ze zmniejszeniem
swojej wielkosci zwiekszajg gestosé czyli poziom upakowania elementéw dyskretnych, powodujac znaczacy wzrost ich
wydajnosci. Oczywiscie, trend miniaturyzacji widoczny jest w wiekszosci urzadzen elektronicznych, a jednoczesnie daje
on mozliwosci powstania zupetnie nowych produktéw, wczesniej niemozliwych do wytworzenia. Dzieki miniaturyzacji
powstajg np. kolejne narzedzia medyczne zmniejszajace inwazyjnos¢ zabiegdw, pozwalajgce na szybka rekonwalescencje
pacjenta. Niezwykle szybko rozwija sie sektor biosensoréw, gdzie podstawowym wyzwaniem jest rozwigzanie
o najwyzszej efektywnosci, zaréwno w zakresie dokfadnej oraz prostej detekcji, jak i wyjgtkowej mozliwosci redukcji
rozmiaru, przy jednoczesnym umozliwieniu produkcji za pomocg niedrogich i skalowalnych metod. Rynek
telekomunikacyjny generuje mniej kosztéw dzieki lekkim, matym a zarazem bardzo wydajnym satelitom. Precyzyjne
osadzanie ultracienkich linii przewodzacych oraz nowych materiatéw czynnych, takich jak emitujace Swiatto zwigzki
organiczne czy kropki kwantowe, jest jedynym sposobem efektywnej kosztowo i tatwo skalowalnej realizacji tego typu
projektédw, co rodzi potencjalnie bardzo atrakcyjne pole aplikacyjne dla XTPL, ktére moze tu zaoferowac przetomowe
i wyczekiwane przez rynek rozwigzanie.

Trendy zwigzane z elektronikg elastyczng:

Wprowadzenie elektroniki elastycznej ma obecnie kluczowe znaczenie dla producentdw chcgcych sprostaé oczekiwaniom
klientéw i zaoferowac im urzadzenia nowej generacji. Intencjonalnie majg to by¢ urzadzenia przygotowane do zginania,
zwijania czy noszenia na przyktad na materiale ubrania czy bezposrednio na skorze. Cho¢ wciaz jest to rynek rozwijajacy
sie, juz dzis widoczny jest wysyp nowych urzadzen opartych na materiatach elastycznych na rynku konsumenckim (na
przyktad telefony ze zginanymi ekranami). Eksperci zauwazajg, ze wraz ze zmniejszeniem kosztow tych produktéw i
poprawg ich wytrzymatosci, wielkos¢ tego rynku w krétkim czasie moze osiggnac bardzo duzg wartosé¢. Technologia XTPL
ma wszelki potencjat by odegraé¢ w ramach tego trendu bardzo wazna role.
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Trendy w sektorze wyswietlaczy:

Rynek wyswietlaczy, cho¢ juz bardzo dojrzaty, wcigz wprowadza nowosci technologiczne nie tylko zgodne
z trendem miniaturyzacji, ale rowniez te w sferze wiekszej wydajnosci emisji Swietlnej. To w praktyce oznacza cienkie,
bardzo jasne wyswietlacze o wysokim kontrascie. Obecnie, najintensywniejszej zmianie technologicznej podlega typ
podtoza, na ktérym wyswietlacz ma by¢ wytworzony. IDTechEx przewiduje, ze juz na koniec 2020 r. 40% wyswietlaczy
typu AMOLED wyprodukowanych bedzie na tworzywie sztucznym, a w 2026 r. udziat ten wzrosnie do prawie 60%,
kosztem podtozy szklanych. Ta tendencja otwiera mozliwosci do rozwoju kolejnego typu wyswietlaczy - gietkich. Sadzac
po bardzo duzym zainteresowaniu tg technologig i pierwszymi produktami z tego segmentu, ta technologia bez watpienia
bedzie

w najblizszych latach wyrdzniata sie widocznym rozwojem i popularyzacjg. Niemniej jednak, wymaga to rozwigzania
problemow juz teraz obecnych przy procesach produkcji. To m.in. fakt, ze do wytworzenia ekranu typu OLED stosuje sie
materiat organiczny, osadzany metodami napylania przez cienkg metalowa maske (FMM, z ang. Fine Metal Mask).
Stosowane sg tu 2 gtdwne podejscia. Pierwsze z nich jest przeznaczone dla matych wyswietlaczy takich jak telefony czy
zegarki - polega ono na osobnym nanoszeniu pikseli czerwonych, zielonych i niebieskich. W tym procesie stosuje sie 3
rozne maski FMM, a materiat, ktéry nie zostanie osadzony w pikselu jest marnowany. Ten sposdb nie dos¢, ze nie jest
optymalnie wydajny to jeszcze niesie ograniczenia technologiczne - nie pozwala na osadzanie pikseli na duzych
powierzchniach - ze wzgledu na ilos¢ i mase wiasng materiatu organicznego musi zosta¢ zwigkszony dystans miedzy maska
FMM a podtozem, co powoduje powstanie efektu ,cienia”. Drugim podejsciem, stosowanym m.in. przy produkcji duzych
wyswietlaczy, jest osadzenie w pierwszej kolejnosci na catej powierzchni tzw. WOLED (ang. White Organic Light Emmiting
Diode) - materiatu emitujgcego biate swiatto. Nastepnie nanoszony jest filtr kolorowy, ktérego osadzanie jest o wiele
tatwiejsze. Niestety, przez filtr kolorowy przechodzi jedynie 20% Swiatta, wiec aby zachowa¢ odpowiednig jasno$¢ ekranu
nalezy dostarczy¢ o wiele wiecej mocy elektrycznej, co z kolei znaczaco skraca zywotnosé takiego ekranu. Rozwigzaniem
tego problemu jest wprowadzenie do produkcji technologii addytywnej, ktéra umozliwi precyzyjne osadzanie materiatu
bez ograniczen powierzchniowych. Dodatkowym atutem dla metod druku w elektronice jest potencjalnie szerokie
spektrum materiatéw mozliwych do depozycji. Otwiera to mozliwosci dla zupetnie nowych typéw ekranéw takich jak
QLED - wyswietlaczy, ktérych materiatem emisyjnym sa kropki kwantowe, umozliwiajgce uzyskanie obrazu bardzo jasnego
o wysokim kontrascie. Obecnie sprzedawane wyswietlacze sygnowane technologig QLED to tak naprawde w wiekszosci
WOLED z dodatkiem kropek kwantowych w filtrze kolorowym. Co prawda kropki kwantowe, pobudzane Swiattem
niebieskim, emitujg odpowiednig barwe swiatta i zmniejszajg o 80% strate swiatta przez filtr kolorowy, jednakze dopiero
wprowadzenie odpowiedniej metody addytywnej z precyzyjng depozycjg pozwoli w petni wykorzystaé potencjat tego
materiatu. Do gtéwnych wymogdw technologicznych przy wytwarzaniu takich ekrandéw nalezy wysoka powtarzalnosc¢
rozmiaréw poszczegdlnych pikseli jak rowniez precyzja w osi XY. Majac na uwadze trend polegajgcy na ciggtym
zwiekszaniu rozdzielczosci, a co za tym idzie gestosci pikseli, technologia XTPL ma wszelki potencjat by pozytywnie
odpowiedzie¢ na potrzeby rynkowe. Mozliwos$¢ multiplikacji gtowic drukujgcych efektywnie zwiekszy wydajnosé druku po
wdrozeniu ultra-precyzyjnej depozycji XTPL do skali produkcyjnej, a szerokie spektrum materiatéw, mozliwych do
osadzenia technologig Emitenta, pozwoli na wprowadzenie do sprzedazy wyswietlaczy nowej generacji, bardziej
wydajnych i zgodnych z obowigzujgcymi trendami konsumenckimi.

Trendy w produkcji addytywnej (additive manufacturing):

Produkcja addytywna, obok wyzej wymienionych, jest bardzo wyraznym i rozwojowym trendem we wspoétczesnej
elektronice. Ze wzgledu na - wczesniej niemozliwy do uzyskania inng metodg - ekstremalnie zredukowany rozmiar
struktur, technologia subtraktywna stata sie gtdwng lub w niektérych obszarach wrecz jedyng metodg wytwarzania
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elektroniki. Ciggty rozwdj rynku elektroniki drukowanej coraz czesciej pozwala na wyparcie wczesniej stosowanych
metod, polegajacych na nadmiarowej depozycji materiatu. Obecnie na rynku dostepne sg urzadzenia drukujace, ktoére
z powodzeniem zajmujg swoje kluczowe miejsca na liniach produkcyjnych. Niestety, wcigz ograniczone sg one mozliwymi
do uzyskania rozmiarami, a osiggana przez nie precyzja depozycji nie jest wystarczajgca w relacji do wielkosci i doktadnosci
rozmieszczenia pojedynczych elementéw dyskretnych w uktadach elektronicznych. Biorgc pod uwage te rygorystyczne
parametry i jednoczesnie ogromne zapotrzebowanie rynku, technologia opracowana przez XTPL stanowi¢ moze
rozwigzanie przetomowe w kontekscie wytwarzania elektroniki drukowanej. Mnogos$¢ potencjalnych obszaréw
aplikacyjnych w ramach tego sektora, w ktérych technologia XTPL moze mie¢ zastosowanie $wiadczy o jej uniwersalnosci
oraz ogromnym potencjale.

Mozliwos¢ wspdétfinansowania dziatalnosci B+R z dotacji:

Spotka, w ramach finansowania prowadzonej dziatalnosci badawczo-rozwojowej, oprécz srodkéw wtasnych pozyskanych
w ramach emisji akgji, korzysta takze z funduszy europejskich. Zrédto to umozliwia zmniejszanie kosztéw wtasnych prac
B+R i prowadzenia badan w nowych polach aplikacyjnych, réwniez na wczesnych etapach gotowosci technologicznej.

3.3.2 Czynniki wewnetrzne:

Zdolnosé do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia wtasnosci intelektualnej i przemystowej:

Skuteczna ochrona wypracowanej w XTPL wtasnos$ci intelektualnej i przemystowej jest istotnym elementem prowadzone;j
dziatalnosci. Dokonywane na biezgco zgloszenia patentowe zapewniajg bezpieczenstwo Spétce i jej przetomowej
technologii. Stanowig zarazem jeden z filaréw budowy wartosci XTPL. Uzyskana wartos¢ intelektualna moze réwniez
potencjalnie korzystnie oddziatywaé na toczace sie i przyszte rozmowy komercjalizacyjne. W procesie ochrony
i zabezpieczania witasnosci intelektualnej Spétke wspierajg renomowane podmioty: kancelarie z Wielkiej Brytanii i USA.
Wywodzaca sie z Londynu kancelaria Gill Jennings & Every to zespdt ponad 100 prawnikéw, wielokrotnie wyrdzniany
w prestizowym rankingu Legal 500. Swiadcza ustugi zaréwno przedsiebiorstwom z sektora MSP, jak i globalnym
korporacjom. Kancelaria K&L Gates wspomaga w ochronie patentowej przedsiebiorstwa wyspecjalizowane
w zaawansowanych technologiach, szczegdlnie te z Doliny Krzemowe;j.

Zdolnos¢ do pozyskiwania i utrzymywania odpowiedniej kadry:

Profil biznesowy Spotki - budowa rozwigzania dla sektora zaawansowanych technologii - wymaga zaangazowania wysokiej
klasy specjalistow z rdéznych dziedzin: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, inzynierii materiatowej czy symulacji
numerycznych. Pozyskiwanie odpowiedniej kadry oparte jest na dwdch filarach. Emitent prowadzi szereg dziatan
w zakresie employer - branding oraz stara sie by¢ obecny na krajowych konferencjach z dziedziny nanotechnologii stale
rozszerzajac swojg sie¢ kontaktow.

Komercjalizacja technologii:

W 2023 roku Spétka dostarczyta 13 urzadzenia Delta Printing System do czotowych instytutéw badawczych na swiecie:

do HB Technology
do NeuroCorn UG
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do Faculdade de Ciéncias e Tecnologia Portugal
do Northeastern University Boston
do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny - 9 urzgdzenia dla ostatecznych nabywcow:
o Institute of Microelectronics Chinese Academy of Sciences w Chinach
Southeast University School of Electronic Science Engineering w Nanjing
Harbin Institute of Technology w Harbin w Chinach
Tianjin University School of Precision Instrument and Opto-Electronics Engineering w Tianjin, Chiny
University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu w Chinach
South China University of Technology w Guangzhou w Chinach
School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology w Chinach
Tianjin University School of Precision Instrument and Opto-Electronics Engineering w Tianjin, Chiny

Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach

W 2023 Spoétka zaakceptowata réwniez kolejne zamdwienia na urzadzenia DPS, ktérych dostawa nastgpi w roku 2024:

do DETEKT Technology Inc.

do Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. - THUU

do ONTOS Equipment Systemes, Inc.

do Yi Xin Technology (HK) Co Limited dla ostatecznego nabywcy:
® Research Institute of Tsinghua University w Chinach;

do nowego Klienta przemystowego z siedzibg w Kalifornii, USA.

Realizacja strategii sprzedazy drukarek do tej kategorii klientéw, précz wptywdéw finansowych, umozliwia znaczgce
zwiekszenia Swiadomosci technologii XTPL, nie tylko wsrdd jednostek badawczych, ale réwniez u podmiotéw
przemystowych, z ktérymi te jednostki Scisle wspdtpracujg. Co istotne, kazdy z klientéw Delta Printing System specjalizuje
sie w innym obszarze elektroniki drukowane;j.

Pozyskanie klientéw zajmujgcych sie badaniami z réznych dziedzin, w ktérych wykorzystywana jest technologia UPD,
zwieksza potencjalny zakres rynku komercyjnego dla XTPL.

Spodtka dostarcza rowniez przewodzgce tusze, do zastosowania w technologii UPD, a takze innych technologiach. Tusze
dostarczane sg zarowno dla posiadaczy Delta Printing System, jako materiaty eksploatacyjne do urzadzen, jak i dla innych
zainteresowanych ofertg podmiotow. W drugiej grupie znajduja sie jednostki badawcze oraz klienci przemystowi z catego
Swiata.

Celem strategicznym Spotki jest stac sie globalnym dostawcg dla kluczowych graczy na rynku elektroniki drukowane;j.
W 2023 roku prowadzono 9 projektéw dotyczacych wdrozen przemystowych, na réznym stopniu zaawansowania prac.
Projekty realizowane sg na trzech kluczowych rynkach (USA, Azja, Europa), w trzech kluczowych obszarach (wyswietlacze,
potprzewodniki, ptytki PCB). Na Date Raportu wszystkie projekty sg kontynuowane i rozwijane.

W zakresie wspétpracy z przemystem XTPL osiggneto kamien milowy w zakresie realizacji umowy ze spétkg Nano
Dimension Ltd. (zawartej w dniu 10 stycznia 2022 roku). W dniu 13 grudnia 2023 r. zostat zakonczony i zaakceptowany
przez Nano Dimension Ltd. czwarty, i ostatni etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej dziatan okreslonych
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w Umowie. Nano Dimension Ltd. to notowany na NASDAQ dostawca inteligentnych urzadzehn do tworzenia
funkcjonalnych obwodoéw elektronicznych przy wykorzystaniu metod addytywnych (ang. AME - Additively Manufactured
Electronics). Nano Dimension wdraza innowacyjny na globalng skale system produkcji ptytek PCB, poprzez zastosowanie
metod druku typu ink-jet. Strony ustality ponadto kontynuacje wspdlnego definiowania kolejnych faz wspétpracy
komercyjnej, obejmujacej zlecenia nakierowane na prace zwigzane ze wzrostem skali produkcji specjalnej formulacji
tuszu przewodzgacego prad elektryczny do przemystowych zastosowan w produktach Nano Dimension nakierowanych na
produkcje ptytek PCB oraz testéw u uzytkownikéw korncowych Nano Dimension.

3.4 FINANSE
3.4.1 Zasady sporzadzania Rocznego Sprawozdania Finansowego
3.4.1.1 Informacja ogdlna i podstawa sporzgdzenia

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitatowej XTPL S.A. (jednostkowe i skonsolidowane) obejmujg okres 12 miesiecy,
zakonczony w dniu 31 grudnia 2023 roku i zawierajg dane porownawcze za okres 12 miesiecy zakoriczony w dniu 31
grudnia 2022 roku oraz zostaty sporzgdzone zgodnie z zasadg kosztu historycznego. Sprawozdania finansowe zostaty
sporzgdzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez Spétke w okresie co najmniej roku od Daty
Raportu.

Na dzien zatwierdzenia sprawozdan finansowych Zarzad nie stwierdza istnienia okoliczno$ci wskazujacych na zagrozenie
kontynuowania dziatalnosci w opisanym okresie.

Sprawozdania finansowe sporzadzono zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej
(,MSSF”) zatwierdzonymi przez UE oraz zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie informacji biezacych i okresowych.

3.4.1.2 Waluta sprawozdania

Walutg funkcjonalng i walutg sprawozdawczg sprawozdania finansowego jest ztoty polski (PLN), a dane zawarte
w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostaty w tysigcach ztotych polskich.

3.4.1.3 Opis istotnych zasad rachunkowosci

Przy sporzadzeniu sprawozdania finansowego zastosowano zasady rachunkowosci opisane w punktach: 3.4, 3.5 oraz 3.13
Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.
3.4.2 Omoéwienie podstawowych wielkosci ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu
finansowym w tym struktura bilansu

Dotyczy Jednostki Dominujacej:

Suma bilansowa na 31 grudnia 2023 r. wyniosta 46.819 tys. zt. Wartos¢ aktywéw trwatych na dzien bilansowy wyniosta
14.654 tys. zt, co stanowi stanowity 31,3% sumy bilansowej Spétki. Z tego najistotniejszg pozycja byty wartosci
niematerialne, stanowigce 65,2% aktywdéw trwatych oraz rzeczowe aktywa trwate stanowigce 34,6% wartosci aktywdw
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trwatych. Gtéwng pozycje wartosci niematerialnych stanowig koszty niezakonczonych prac rozwojowych zwigzane
z rozwojem rdznego typu drukarek laboratoryjnych oraz gtowicy przemystowej.

Wartos¢ aktywdw obrotowych na dzien bilansowy wynosita 32.165 tys. zt i stanowita 68,7% sumy bilansowej Spoétki. Z tego
najistotniejszg pozycja byty srodki pieniezne stanowigce 81,0% aktywdéw obrotowych.

Kapitaty wtasne Spotki na dzien bilansowy wynosity 32.479 tys. zt i stanowity 69,4% sumy bilansowej. Zobowigzania
krotkoterminowe w kwocie 9.370 tys. zt stanowig 20,0% sumy bilansowe]. Zobowigzania dtugoterminowe, ktére stanowig
zobowigzania z tytutu zawartych umow leasingu oraz dotacje rozliczane w czasie, wyniosty 4.970 tys. zt i stanowig 10,6%
sumy bilansowe;j.

W stosunku do poprzednich lat dostrzec mozna wyrazng zmiane w strukturze bilansu, zwigzang z rozwojem biznesu Spétki
poprzez komercjalizacje rozwigzan technologicznych, ktére Spétka stworzyta. Istotnie wzrosty naleznosci handlowe oraz
zapasy. Ponadto wzrosta wartos¢ srodkéw trwatych jako zaplecza produkcyjnego Spotki.

Rozwdj Spétki ma rédwniez swoje odzwierciedlenie w zmianach w stosunku do roku ubiegtego w sprawozdaniu
z dochoddw oraz sprawozdaniu z przeptywoéw pienieznych.

Przychody Spétki w okresie sprawozdawczym wyniosty 15.475 tys. zt, z czego 13.418 tys. zt (86,7%) stanowity przychody
ze sprzedazy produktéw i ustug. Dotacje, stanowigce w latach poprzednich gtéwng pozycje przychoddéw, w roku 2023
zostaly rozpoznane w kwocie 2.057 tys. zt. Catkowita wartos¢ srodkéw pienigeznych pozyskanych z tytutu dotacji
(refundacje i zaliczki) w roku 2023 wyniosta 3.391 tys. zt.

W roku 2023 Spétka zanotowata pozytywne przeptywy pieniezne, co oznaczato zwiekszenie stanu srodkéw pienieznych
o kwote 20.124 tys. zt do poziomu 26.043 tys. zt na koniec 2023 roku. Gtéwny wptyw na ten wynik miata emisja akgji
przeprowadzona w lipcu 2023 r..

Wynik netto Spétki za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wynidst -6.255 tys. zt w poréwnaniu do -2.257 tys. zt
w roku poprzednim. Wynika to z realizacji zatozen Strategii na lata 2023-2026 i inwestycji m.in. we wzrost zdolnosci
produkcyjnych, rozbudowe zespotu oraz dziatania nakierowane na zwiekszenie sprzedazy w kolejnych okresach. Celem
XTPL jest osiggniecie 100 min zt przychoddéw ze sprzedazy produktéw i ustug do korica 2026 roku.

Dotyczy Grupy:

Suma bilansowa na 31 grudnia 2023 r. wyniosta 47.942 tys. zt. Wartos¢ aktywdw trwatych na dzien bilansowy wyniosta
14.654 tys. zt, co stanowi stanowity 30,6% sumy bilansowej Grupy. Z tego najistotniejszg pozycjg byty wartosci
niematerialne, stanowigce 65,2% aktywdéw trwatych oraz rzeczowe aktywa trwate stanowigce 25,6% wartosci aktywow
trwatych. Gtéwng pozycje wartosci niematerialnych stanowig koszty niezakonczonych prac rozwojowych zwigzane
z rozwojem rdznego typu drukarek laboratoryjnych oraz gtowicy przemystowej.

Wartos¢ aktywdéw obrotowych na dzien bilansowy wynosita 33.288 tys. zt i stanowita 69,4% sumy bilansowej Grupy.
Z tego najistotniejszg pozycja byty srodki pieniezne stanowigce 81,9% aktywdw obrotowych.
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Kapitaty wtasne Grupy na dzien bilansowy wynosity 33.592 tys. zt i stanowity 70,1% sumy bilansowej. Zobowigzania
krotkoterminowe w kwocie 9.380 tys. zt stanowig 19,6% sumy bilansowe]. Zobowigzania dtugoterminowe, ktére stanowig
zobowigzania z tytutu zawartych umoéw leasingu oraz dotacje rozliczane w czasie, wyniosty 4.970 tys. zt i stanowig 10,4%
sumy bilansowe;j.

W stosunku do poprzednich lat dostrzec mozna wyrazng zmiane w strukturze bilansu, zwigzang z rozwojem biznesu Grupy
poprzez komercjalizacje rozwigzan technologicznych, ktére Grupa stworzyta. Istotnie wzrosty naleznosci handlowe oraz
zapasy. Ponadto wzrosta wartos¢ srodkow trwatych jako zaplecza produkcyjnego Grupy.

Rozwédj Grupy ma rowniez swoje odzwierciedlenie w zmianach w stosunku do roku ubiegtego w sprawozdaniu
z dochodoéw oraz sprawozdaniu z przeptywdw pienieznych.

Przychody Grupy w okresie sprawozdawczym wyniosty 15.475 tys. zt, z czego 13.418 tys. zt (86,7%) stanowity przychody
ze sprzedazy produktow. Dotacje, stanowigce w latach poprzednich gtéwng pozycje przychoddéw, w roku 2023 zostaty
rozpoznane w kwocie 2.057 tys. zt. Catkowita wartos¢ srodkéw pienieznych pozyskanych z tytutu dotacji (refundacje
i zaliczki) w roku 2023 wyniosta 3.391 tys. zt.

W roku 2023 Grupa zanotowata pozytywne przeptywy pieniezne, co oznaczato zwiekszenie stanu srodkéw pienieznych
o kwote 21.235 tys. zt do poziomu 27.275 tys. zt na koniec 2023 roku. Efekt ten w catosci wypracowany zostat na poziomie
operacyjnym. Efekt ten wypracowano w wyniku emisji akcji.

Wynik netto Grupy za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wynidst -4.851 tys. zt w porédwnaniu do -2.137 tys. zt
w roku poprzednim. Wynika to z realizacji zatozenl Strategii na lata 2023-2026 i inwestycji m.in. we wzrost zdolnosci
produkcyjnych, rozbudowe zespotu oraz dziatania nakierowane na zwiekszenie sprzedazy w kolejnych okresach. Celem
XTPL jest osiggniecie 100 min zt przychoddw ze sprzedazy produktéw i ustug do korica 2026 roku.

3.4.3 Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze majace istotny wptyw na dziatalnos¢ i sprawozdania finansowe
W okresie sprawozdawczym nie wystgpity.

3.4.4 Realizacja prognoz finansowych
Nie dotyczy. Emitent nie podjat decyzji o publikacji prognoz finansowych.

3.4.5 Dotacje
W roku sprawozdawczym Spotka realizowata 4 projekty dofinansowane ze srodkéw publicznych:

Projekt ,Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzacych do zastosowan w wyswietlaczach OLED
nowej generacji” na podstawie umowy POIR.01.01.01-00-0998/20 z dnia 23.12.2020 r. z Narodowym Centrum Badan
i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 — 31.12.2023

Wartosc¢ projektu: 16 003 028,33

Koszty kwalifikowalne: 16 003 028,33

Dofinansowanie: 11 673 831,24

Celem projektu jest opracowanie addytywnej technologii druku ultra-precyzyjnych struktur metalicznych, majacych na
celu redukcje rezystancji transparentnej katody w wyswietlaczach nowej generacji typu TE-OLED.
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Projekt ,,Opracowanie przetomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzacych 3D z wykorzystaniem
innowacyjnej gtowicy zdolnej do druku na podtozach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowan
w elektronice drukowanej” na podstawie umowy POIR.01.01.01-00-1852/20 z dnia 28.05.2021 r. z Narodowym Centrum
Badan i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 — 31.12.2023

Wartos¢ projektu: 11 614 839,84

Koszty kwalifikowalne: 11 614 839,84

Dofinansowanie: 7 653 510,30

Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie innowacyjnej gtowicy automatycznie deponujgcej pasty, wraz
z precyzyjnym sterowaniem opartym na algorytmach uczenia maszynowego oraz otrzymanie past zawierajgcych
nanoczastki srebra i miedzi do pokrycia schodka o maksymalnej wysokosci 80 um, do zastosowan w mikroelektronice.

Projekt ,,Dokonanie zgtoszenia patentowego w procedurze PCT dla metody wytwarzania ultracienkich przewodzacych linii
metalicznych” na podstawie umowy POIR.02.03.04-02- 0001/16 z dnia 15.11.2016 r. z Polska Agencjg Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Okres realizacji projektu: 18.01.2018 - 31.12.2023

Wartos¢ projektu: 881 610,00 zt

Koszty kwalifikowalne: 774 200,00 zt

Dofinansowanie: 387 100,00 zt

Celem projektu jest uzyskanie ochrony wtasnosci przemystowej dla innowacyjnej w skali Swiata metody

wytwarzania ultracienkich przewodzacych linii metalicznych. Metoda umozliwia wytwarzanie warstw TCF.

Projekt ,Building Active MicroLED displays By Additive Manufacturing” na podstawie umowy 101070085 z dnia
20.06.2022 z Komisjg Europejska.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 - 31.08.2024

Wartosc¢ projektu: 4 293 263,75 euro

Budzet XTPLS.A.: 429 812.50 euro

Dofinansowanie: 429 812.50 euro

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elastycznych wyswietlaczy typu microLED przy
wykorzystaniu precyzyjnych addytywnych technologii druku.

3.4.6 Zaciaggniete pozyczki lub kredyty

W okresie sprawozdawczym Spoétka dysponowata limitem w rachunku biezgcym do kwoty 2 400 tys. zt. W trakcie okresu
sprawozdawczego Spotka korzystata z limitu w rachunku biezgcym sporadycznie i krétkoterminowo. Na dzien bilansowy
31 grudnia 2023 roku Spotka oraz Grupa Kapitatowa wykazuje zobowigzanie finansowe w kwocie 196 tys. zt z tytutu
czesciowo wykorzystanego limitu.
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3.4.7 Udzielone pozyczki
Na Dzien Bilansowy Spodtka wykazuje nastepujgce udzielone pozyczki:

W ramach umowy pozyczki z dnia 1 lutego 2019 roku, aneksowang 20 pazdziernika 2020 ., ze sp6tkg XTPL INC. z siedziba
w stanie Delaware w USA (obecnie siedziba spoétki jest w stanie Massachusetts), Spétka uruchomita w okresie
sprawozdawczym 2 transze pozyczki dla spotki zaleznej w tacznej kwocie 130 000 USD.

14 grudnia 2023 roku Spodtka XTPL S.A. podwyzszyta kapitat w spodtce zaleznej poprzez konwersje zobowigzan z tytutu
pozyczki - kapitat 850 000 USD, plus nalezne odsetki w kwocie 236 478,89 USD.

Na dzien bilansowy nie wystepujg zadne pozyczki udzielone na rzecz spotki zaleznej XTPL Inc.

Spdtka udzielita dwdch pozyczek TPL Sp. z 0.0. Na Date Bilansowa zadtuzenie TPL Sp. z 0.0. wynosito z tego tytutu 70 000
PLN plus naliczone odsetki. Wartos¢ nominalna zostata sptacona w | kwartale 2024 r.

3.4.8 Emisje papierow wartosciowych

W Okresie Sprawozdawczym Spoétka wyemitowata 275.000 (dwiescie siedemdziesiat pieé tysiecy) akcji serii V o wartosci
nominalnej 0,10 zt (dziesie¢ groszy) i tacznej wartosci nominalnej 27.500,00 zt (dwadziescia siedem tysiecy piecset ztotych)
(,,Akcje Serii V). Akcje Serii V zostaty wyemitowane na podstawie uchwaty nr 03/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spotki poprzez emisje akgji
zwyktych na okaziciela serii V z wytgczeniem w catosci prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spoétki oraz ubiegania
sie o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym (raport biezacy ESPI nr 26/2023 z dnia 12
czerwca 2023 roku). Subskrypcja Akcji Serii V zostata zakoriczona w dniu 12 lipca 2023 roku, w jej ramach objetych zostato
275.000 Akcji Serii V, a Zarzad Spétki ztozyt oswiadczenie o dookresleniu kapitatu zaktadowego w statucie Spotki, w ten
sposob, ze kapitat zaktadowy Spétki wynosi 230.422,20 zt i dzieli sie na 2.304.222 akcje zwykte na okaziciela o wartosci
nominalnej 0,10 zt kazda. Zmiany statutu Spoétki w tym zakresie zostaty zarejestrowane w KRS w dniu 3 sierpnia 2023 roku
(raport biezgcy ESPI nr 41/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku).

Akcje Serii V zostaty zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papieréw Wartosciowych S.A. oraz dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Gietde Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A. i wprowadzone do obrotu
na rynku regulowanym z dniem 23 sierpnia 2023 roku (raport biezgcy ESPI nr 45/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku oraz
46/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku).

W Okresie Sprawozdawczym Spoétka nie wyemitowata obligacji.

3.4.9 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz przewidywany rozwaj

Zarzad ocenia aktualng sytuacje spotki jako stabilng. Spdtka systematycznie rozwija sprzedaz urzgdzen drukujgcych
i tuszow, a takze realizuje kolejne etapy w projektach przemystowych. Ze wzgledu na zaawansowanie prac w projektach
przemystowych, jednym z gtéwnych dziatarn Spoétki w 2024 bedzie wzrost mocy produkcyjnych, w tym dotyczacych
wytwarzania gtowic przemystowych oraz wzrost kompetencji w obszarze produkcji urzgdzen i tuszow.

Ze wzgledu na istotne zmiany charakteru dziatania Spoétki, tj. przejscie z etapu rozwoju technologii i potwierdzenia
skutecznosci technologii na rynku elektroniki drukowanej do etapu dynamicznej komercjalizacji, Zarzad Spoétki przyjat
w dniu 22 listopada 2023 roku, po wczesniejszej akceptacji Rady Nadzorczej, strategie Spoétki na lata 2023-2026.

Strategia na lata 2023-2026 dotyczy etapu rozwoju i skalowania biznesu XTPL. Gtéwnym miernikiem jest poziom 100 min
zt sprzedazy komercyjnej w roku 2026. Baza do zbudowania tak sformutowanej strategii sa:
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® obecny wysoki poziom zaawansowania projektéw zorientowanych na pierwsze wdrozenia technologii XTPL na linie
przemystowe globalnych producentéw zaawansowanej elektroniki;

obecny pipeline sprzedazowy we wszystkich trzech liniach biznesowych, tj.:
— moduty do wdrozen przemystowych,
— urzadzenia Delta Printing System - DPS
— high performance materials _HPM, nanotusze_;
® zapotrzebowanie zwigzane ze zmiang i rozbudowag struktury organizacyjnej Spotki, uwzgledniajgce rowniez nowe
kompetencje;
® zapotrzebowanie zwigzane z niezbednym poziomem inwestycji rzeczowych oraz kapitatu obrotowego, wynikajgce
z koniecznosci obstugi dynamicznie rosngcej sprzedazy.
e Plan inwestycyjny w ramach Strategii Spoétki zostat oszacowany na 60 min zt. W pierwszym kroku pozyskano 34,6
min zt netto w ramach przeprowadzonej w lipcu 2023 oferty publicznej. Finansowanie niezbednych inwestycji
w kolejnych krokach zaplanowane jest ze $rodkéw wiasnych wypracowanych z zyskéw, projektami dotacyjnymi
w zakresie cze$ci prac B4R oraz poprzez instrumenty dtuzne.
® Strategia na lata 2023-2026 zakfada koncentracje na dwdch gtéwnych obszarach dziatalnosci Spétki:
1. Obszar rozwoju biznesu i sprzedazy, celem realizacji:
a. Przychodoéw ze sprzedazy produktéw i ustug do korica 2026 roku w wysokosci 100 min zt
b. Osiagniecia pierwszych petnych wdrozen technologii XTPL na przemystowg skale
c. Poszerzenia dotychczas eksplorowanych rynkéw o telekomunikacje i biosensory
d. Dalszej rozbudowy sieci dystrybutoréw i utworzenia stacjonarnych centr sprzedazowych na trzech
istotnych technologicznie rynkach: USA, Taiwan, Korea Ptd.
2. Obszar rozwoju operacyjnego i organizacji, celem realizacji:
a. Wzrostu zdolnosci produkcyjnych we wszystkich trzech liniach biznesowych
b. Kontynuacji prac B+R nad rozwojem istniejgcych produktéw i nowych produktéw, dla zachowania
dtugoterminowej pozycji konkurencyjnej
c. Zbudowanie silnej marki jako wiarygodnego partnera poprzez doskonatos¢ operacyjng, dopasowang oferte
i celowane rynki
d. Zwiekszonej aktywnosci w spotecznosciach elektroniki drukowanej 3D i przycigganiu najlepszych talentéw
z Polski i zagranicy

Spdtka nieustannie rozwija sprzedaz i technologie, buduje zespdt, inwestuje w infrastrukture B+R oraz produkcyjng,
finansujgc sie gtéwnie z przychoddéw ze sprzedazy i wptywow z dotacji.

Przyszta sytuacja finansowa zalezy przede wszystkim od ponizszych czynnikow:
a) spodziewanych przeptywow pienieznych zwigzanych z komercjalizacjg rozwijanej technologii;

Zarzad oceniajgc przysztg sytuacje Spotki przyjmuje wytgcznie przychody z tytutu sprzedazy autorskich
produktéw, tj. drukarek laboratoryjnych/demonstracyjnych oraz przeznaczonych do nich materiatéw
eksploatacyjnych (tuszéw, kartridzy i dyszy) oraz przychody z czterech najbardziej zaawansowanych projektow
przemystowych. Obecnie zarzad konserwatywnie nie uwzglednia przychodéw z wdrozen przemystowych w
formie optat licencyjnych badz zblizonych, cho¢ realizacja takiego kontraktu skutkowaé bedzie gwattownym
wzrostem przychoddw. Przejscie do fazy komercyjnej ktéregokolwiek z projektu przemystowego, bazujgcej na
sprzedazy urzadzen i materiatéw eksploatacyjnych do nich, oprécz dynamicznego wzrostu sprzedazy spowoduje
wczesniejsze wysokie zapotrzebowanie na niezbedne inwestycje umozliwiajace realizacje projektu.
b) realizacji dotowanych projektéw;
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Wspotfinansowanie czesci prac B+R poprzez realizacje projektéw dotowanych z funduszy Unii Europejskiej jest

narzedziem stosowanym przez Spotke od poczatku jej istnienia. Wraz z rozwojem biznesu, struktura przychodéw

Spoétki dynamicznie zmienia sie i obecnie wptywy z dotacji stale zmniejszajg swoj udziat w przychodach ogétem

Spotki. Niemniej jednak dotacje dostarcza¢ mogg dodatkowego kapitatu i wzmacniac pozycje gotdwkowa Spotki.
c) spodziewanych przeptywow zwigzanych z dziatalnos$cig finansowg;

Zgodnie z przyjetg przez Zarzad Strategig Spotki na lata 2023-2026, plan inwestycyjny niezbedny do osiggniecia celu 100
min zt sprzedazy w 2026 roku zostat oszacowany na 60 min zt. W pierwszym kroku pozyskano 34,6 min zt netto w ramach
przeprowadzonej w lipcu 2023 oferty publicznej. Finansowanie niezbednych inwestycji w kolejnych krokach zaplanowane
jest ze srodkdw wtasnych wypracowanych z zyskow, projektami dotacyjnymi w zakresie czesci prac B+R oraz poprzez
instrumenty dtuzne.

Po Okresie Sprawozdawczym, tj. w dniu 12 stycznia 2024 roku, Spdtka otrzymata od obligatariuszy posiadajgcych
wszystkie wyemitowane i niewykupione do tego dnia obligacje zamienne Emitenta serii A, wyemitowane na podstawie
Uchwaty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spétki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwatg
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spétki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku, w tgcznie liczbie 45.655
("Obligacje zamienne"), oswiadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji zamiennych na akcje Spoéfki serii U, o czym
Emitent poinformowat w raporcie biezgcym ESPI nr 2/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku.

Wobec otrzymania oswiadczen obligatariuszy o zamianie wszystkich wyemitowanych i dotychczas niewykupionych
Obligacji zamiennych doszto do objecia przez nich 45.655 akcji zwyktych Spétki serii U, kazda o wartosci nominalnej 0,10
zt emitowanych na podstawie uchwaty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spotki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca
2020 roku, zmienionej uchwata Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spétki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022
roku.

W dniu 20 marca 2024 roku Zarzad Gietdy Papierdw Wartosciowych w Warszawie S.A. podjat uchwate o dopuszczeniu
45.655 akcji zwyktych Spétki na okaziciela serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz o
warunkowym wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym z dniem 27 marca 2024 roku. Wprowadzenie Akcji
do obrotu na rynku regulowanym nastgpito po dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papieréw Wartosciowych S.A. w dniu
27 marca 2024 roku asymilacji Akcji w depozycie papierow wartosciowych z notowanymi akcjami tej spétki oznaczonymi
kodem ,,PLXTPL0O00018".

3.4.10 Zarzadzanie zasobami finansowymi

Dotyczy Jednostki Dominujacej:

Na Dzien Bilansowy 2023 roku wskaznik relacji aktywéw obrotowych do zobowigzan krotkoterminowych (wskaznik
ptynnosci biezacej) wynidst 3,43. Aktywa obrotowe Spotki wyniosty 32.165 tys. zt, a zobowigzania kréotkoterminowe 9.370
tys. zt. W roku 2023 nie wystgpity istotne ryzyka dla Spotki w obszarze ptynnosci i terminowosci wywigzywania sie ze
zobowigzan.

Ponadto w Okresie Sprawozdawczym Spoétka podpisata umowe limitu w rachunku biezgcym, do wysokosci 2.400 tys. zt.

Dotyczy Grupy:

Na Dzien Bilansowy 2023 roku wskaznik relacji aktywéw obrotowych do zobowigzan krotkoterminowych (wskaznik
ptynnosci biezgcej) wynidst 3,55. Aktywa obrotowe Grupy wyniosty 33.288 tys. zt, a zobowigzania krétkoterminowe 9.380
tys. zt. W roku 2023 nie wystapity istotne ryzyka dla Grupy w obszarze ptynnosci i terminowosci wywigzywania sie ze
zobowigzan.
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Ponadto w Okresie Sprawozdawczym Jednostka Dominujgca podpisata umowe limitu w rachunku biezgcym, do wysokosci
2.400 tys. zt.

3.4.11 Inwestycje i zamierzenia inwestycyjne

Opracowywana przez Zarzad Strategia rozwoju Spoétki i Grupy na lata 2023-2026 przewiduje ponoszenie znacznych
naktadow inwestycyjnych przede wszystkim na rozwdj zdolnosci produkcyjnych w obszarze wytwarzania urzgdzen
drukujgcych i materiatow eksploatacyjnych do nich, dziatania nakierowane na wzrost sprzedazy i finansowanie rosngce;j
sprzedazy, rozbudowe struktury organizacyjnej i wzmocnienie kompetencji Zespotu, kontynuacje prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych w obszarze technologii nanodruku zwigzanych z rozwojem technologii i dostosowaniem jej do
wymogow partnerédw przemystowych.

Gtéwnym zrédtem finansowania inwestycji zwigzanych z rozwojem biznesu i technologii bedg srodki pozyskane emisji
akcji w lipcu 2023 roku (34 min zt), wptywy z rosngcej sprzedazy oraz w miare potrzeb finansowanie dtuzne. Ponadto
Spdtka bierze pod uwage mozliwosé wspdtfinansowania naktadéw inwestycyjnych przez kontrahenta (umowy typu JDA).
Spotka uwzglednia réwniez w swojej Strategii mozliwos¢ wspoétfinansowania czesci prac B+R, cho¢ nie ujmuje zadnych
kwot z tym zwigzanych w swoich kalkulacjach finansowych.

Zarzad Jednostki Dominujgcej oceniajgc ryzyko jakim charakteryzuje sie powyzszy model finansowania zamierzen
inwestycyjnych, w swoich decyzjach kieruje sie stopniem mozliwosci pozyskania srodkéw finansowych.

3.4.12 Czynniki mogace mie¢ wptyw na wyniki w kolejnych kwartatach
Czynniki mogace mie¢ wptyw na dziatalno$é i wyniki Spoétki i Grupy w kolejnych kwartatach:

e Podpisanie komercyjnych umow i postepy prac w zakresie ptatnej ewaluacji, licencjonowania lub uméw typu
joint-development w zakresie rozwijanej przez emitenta technologii;

e Zdolnos¢ do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia wtasnosci intelektualnej i przemystowej w tym liczba i zakres
ztozonych wnioskéw patentowych;

e Koniunktura w branzy elektronicznej;

® Pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci grantéw i dotacji wspierajgcych dziatalnos¢ badawczo
rozwojowa emitenta;

e Ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie;

e Sytuacja na rynkach finansowych.

3.5 WYNAGRODZENIA

3.5.1 Wartos¢ wynagrodzen, nagrdd lub korzysci dla cztonkéw organéw
Kwoty podano w tys. zt.
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Zarzad:
Imie i nazwisko Funkcja 2023 2022
Filip Granek Prezes 360 612
Wynagrodzenie z tytutu umowy o 360 360
Wycena programu 0 252
Jacek Olszanski Cztonek 360 612
Wynagrodzenie z tytutu umowy o 360 360
Wycena programu 0 252

Wartos¢ wynagrodzen ujmuje wynagrodzenia na podstawie umowy o prace.

Szczegotowa informacja na temat warunkow i wysokosci wynagrodzen Zarzadu:

Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu:

Otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o prace w wysokosci 30.000 zt brutto miesiecznie.
Za Okres Sprawozdawczy nie otrzymat premii, ani nagrody.

Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu:

Otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o prace w wysokosci 30.000 zt brutto miesiecznie.
Za Okres Sprawozdawczy nie otrzymat premii, ani nagrody.

Rada Nadzorcza:

Imie i nazwisko Funkcja 2023 2022

Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczacy Rady Nadzorczej 96,0 96,0

Dr Bartosz Wojciechowski | Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej 24,0 24,0

Andrzej Domaniski Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej 20,0 24,0
Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej 12,0 12,0
Beata Turlejska Cztonek Rady Nadzorczej 12,0 12,0
Prof. dr hab. Herbert Wirth | Cztonek Rady Nadzorczej 12,0 12,0
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Cztonkowie Rady Nadzorczej otrzymujg state miesieczne wynagrodzenie w wysokosci 1 tys. zt miesiecznie
(z wyjatkiem Przewodniczacego, ktérego wynagrodzenie wynosi 8 tys. zt miesiecznie oraz Wiceprzewodniczacych, ktérych
wynagrodzenie wynosi 2 tys. zt miesiecznie).

W roku 2023 wynagrodzenie Pan Andrzeja Domanskiego Wiceprzewodniczagcego Rady Nadzorczej wyniosto 20,0 tys. zt
zuwagi na ztozong rezygnacje z funkcji wiceprzewodniczgcego Rady Nadzorczej Spétki ze skutkiem na dzien 29
pazdziernika 2023 r. z powodu powotania jego osoby do petnienia funkcji publicznej (ESPI nr 52/2023 z dnia 29
pazdziernika 2023 roku).

Komitet Audytu:

Imie i nazwisko Funkcja 2023 2022

Piotr Lembas Przewodniczgcy Komitetu Audytu 12,0 12,0
Dr Wiestaw Roztucki Cztonek Komitetu Audytu 12,0 12,0
Prof. dr hab. Herbert Wirth | Cztonek Komitetu Audytu 12,0 12,0
Andrzej Domaniski Cztonek Komitetu Audytu 10,0 12,0

Cztonkowie Komitetu Audytu otrzymujg state miesieczne wynagrodzenie w wysokosci 1 tys. zt miesiecznie.

W roku 2023 wynagrodzenie Pan Andrzeja Domanskiego Wiceprzewodniczagcego Rady Nadzorczej wyniosto 10,0 tys. zt
z uwagi na ztozong rezygnacje z funkcji wiceprzewodniczgcego Rady Nadzorczej Spétki ze skutkiem na dzien 29
pazdziernika 2023 r. z powodu powotania jego osoby do petnienia funkcji publicznej (ESPI nr 52/2023 z dnia 29
pazdziernika 2023 roku).

3.5.2 Umowy miedzy Emitentem a osobami zarzadzajacymi przewidujace rekompensate

Nie dotyczy. Emitent nie zawart z osobami zarzadzajacymi umdéw przewidujacych rekompensate w przypadku ich
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wazinej przyczyny lub gdy ich odwotanie lub zwolnienie
nastepuje z powodu potfaczenia Emitenta przez przejecie.

W przypadku odwotania Cztonka Zarzagdu mogg mie¢ natomiast zastosowanie przepisy wynikajgce z Kodeksu pracy oraz
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczegélnych zasadach rozwigzywania z pracownikami stosunkow pracy
z przyczyn niedotyczacych pracownikow.

3.5.3 Informacje o zobowigzaniach wynikajgcych z emerytur i podobnych swiadczen

Nie dotyczy. Emitent nie ma zobowigzan wynikajacych z emerytur i Swiadczer o podobnym charakterze dla bytych oséb
zarzadzajacych ani nie ma zobowigzan zaciggnigtych w zwigzku z tymi emeryturami.

3.5.4 Polityka wynagrodzen

Ogdlna informacja na temat przyjetego w spoétce systemu wynagrodzen:
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Emitent przyjat polityke wynagrodzen 30 czerwca 2020 roku. Od momentu przyjecia polityki wynagrodzen dokonano
jednej zmiany w jej tresci (w dniu 5 listopada 2020 roku, ktdéra dotyczyta jedynie umozliwienia rdznicowania
wynagrodzenia Wiceprzewodniczacego Rady od wynagrodzen Cztonkéw Rady, szczegdty w raporcie biezgcym ESPI nr
43/2020)

Cztonkom Zarzadu przystuguje state miesieczne wynagrodzenie ustalane przez Rade Nadzorczg. Decyzje o ewentualnym
przyznaniu premii Cztonkom Zarzadu podejmuje Rada Nadzorcza.

Cztonkom Rady Nadzorczej (oraz Komitetu Audytu) przystuguje state miesieczne wynagrodzenie ustalane przez Walne
Zgromadzenie.

Informacja na temat warunkéw i wysokosci wynagrodzen:

Szczegotowa informacja znajduje sie w pkt 3.5.1 Raportu.

Pozafinansowe sktadniki wynagrodzenia:

Cztonkom Zarzadu (na podstawie uchwaty Rady Nadzorczej) mogg zostaé przyznane akcje Emitenta lub warranty
subskrypcyjne w ramach programu motywacyjnego. Decyzja o ich przyznaniu ma charakter uznaniowy. Szczegoty zostaty
opisane w pkt 3.5.1 oraz w pkt 3.8.5 Raportu.

Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzen:

Nadrzednym celem stosowanego statego i zmiennego systemu wynagrodzen jest zapewnienie motywacyjnego
charakteru wynagradzania Cztonkéw Zarzadu oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju. Realizacja celéw jest oceniana
przez organ Spotki wskazany w polityce, ktory w przypadku ich realizacji moze podja¢ decyzje o przyznaniu premii.
Funkcjonujaca w Spétce polityka wynagrodzen wspiera realizacje celéw Spotki, w szczegdlnosci dtugoterminowy wzrost
wartosci dla akcjonariuszy i stabilno$¢ funkcjonowania przedsiebiorstwa. Istotnym elementem wptywajagcym na
zapewnienie motywacyjnego charakteru wynagradzania Cztonkdw Zarzadu i jest przyjety w Spdtce program motywacyjny
oparty na akcjach i warrantach subskrypcyjnych.
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3.6.1 Zdarzenia po Dniu Bilansowym

X13L

Data

Zdarzenie

Raport biezacy

11 stycznia 2024 r.

Emitent otrzymat informacje o rekomendowaniu do dofinansowania w
konkursie HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-33 Smart sensors for the
Electronic Appliances Market, organizowanym przez Komisje Europejska w
ramach programu Horizon Europe Framework Programme projektu
opracowanego w konsorcjum, ktérego Emitent jest cztonkiem pt. "Ultra-
sound combined with bioimpedance analysis and graphene fet-enhanced
wearable sensing for decentral health-monitoring".

Projekt UltraSense ma na celu opracowanie elastycznego, wielofunkcyjnego
urzagdzenia do analizy sktadu ciata i monitorowania zdrowia,
wykorzystujgcego zaawansowane materiaty i sztuczng inteligencje, w celu
promowania zdrowszego trybu zycia. Zadaniem Emitenta jest opracowanie
materiatéw, ktére zapewnia rozciggliwos¢, wysoka wydajnosé i efektywnosé
energetyczng urzadzenia.

¢ Wartos$¢ catkowita Projektu: EUR 6 984 473,00;

¢ Udziat Emitenta w Projekcie: EUR 510 063,50;

¢ Rekomendowana wartos¢ dofinansowania dla Emitenta: EUR 510 063,50;
¢ Okres realizacji: 48 miesiecy.

ESPI nr 1/2024 z
dnia 12 stycznia
2024 roku

12 stycznia 2024 r.

Spoétka otrzymata od obligatariuszy posiadajgcych wszystkie wyemitowane
i niewykupione do tego dnia obligacje zamienne Emitenta serii A,
wyemitowane na podstawie Uchwaty Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spétki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej
uchwatg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spétki nr 03/06/2022
z dnia 21 czerwca 2022 roku, w tacznie liczbie 45.655 (,,Obligacje zamienne"),
oswiadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji zamiennych na akcje
Spotki serii U.

Wobec otrzymania oswiadczed obligatariuszy o zamianie wszystkich
wyemitowanych i dotychczas niewykupionych Obligacji zamiennych doszto
do objecia przez nich 45.655 akcji zwyktych Spoétki serii U, kazda o wartosci
nominalnej 0,10 zt, emitowanych na podstawie uchwaty Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spétki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku,
zmienionej uchwatg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoétki nr
03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku.

ESPI nr 2/2024 z
dnia 15 stycznia
2024 roku

19 stycznia 2024 r.

Emitent przekazuje do publicznej wiadomosci informacje na temat
wstepnych szacunkowych skonsolidowanych przychoddw ze sprzedazy
produktéw i ustug osiggnietych przez Spoétke w czwartym kwartale oraz za
rok 2023.

ESPI nr 6/2024 z
dnia 19 stycznia
2024 roku
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1. Szacunkowa wartos¢ skonsolidowanych przychodow ze sprzedazy

produktow i ustug Spotki w IV kwartale 2023 roku wyniosta 4.402 tys.
PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosty
3.406 tys. PLN. Podana wartos¢ nie obejmuje przychoddéw zwigzanych z
realizacjg dotacji zwigzanych z realizacjg przez Emitenta projektow
badawczo-rozwojowych.

2. Szacunkowa wartos$¢ skonsolidowanych przychodéw ze sprzedazy

produktow i ustug Spotki za rok 2023 wyniosta 13.573 tys. PLN, wobec
10.042 tys. PLN zanotowanych w roku poprzednim. Podana warto$¢ nie
obejmuje przychodéw zwigzanych z realizacja dotacji zwigzanych
z realizacjg przez Emitenta projektéw badawczo-rozwojowych.

Wartos¢ pozyskanych przez Spétke srodkéw z realizacji dotacji w IV kwartale
2023 roku wyniosta 700 tys. PLN, wobec 2.874 tys. PLN w IV kwartale 2022
roku. W ujeciu narastajgcym wartos¢ ta wyniosta 3.400 tys. PLN, wobec
5.916 tys. PLN w roku 2022. Zarzad Emitenta zwraca uwage, ze zgodnie
z zasadami rozliczania tego typu grantéw, czes¢ ww. srodkédw zostanie
uwzgledniona w rachunku wynikow Spotki, zas pozostata czes¢ w bilansie,
w pozycji przychoddw przysztych okreséw.

Szacunkowa warto$¢ stanu $rodkéw pienigznych Spoétki na dzien 31 grudnia
2023 roku wynosita 27.100 tys. PLN, w poréwnaniu do 31.743 tys. PLN na
dzien 30 wrzesnia 2023 roku. Na poziom srodkow pienieznych istotny wptyw
miata zakoriczona 12 lipca 2023 roku emisja akgcji serii V _RB ESPI nr 37/2023
z dnia 12 lipca 2023 r._, w wyniku ktérej Emitent pozyskat 36.575 tys. PLN.
Srodki pozyskane z emisji akcji majg postuzyé wspétfinansowaniu czesci
z zaplanowanych inwestycji na taczng kwote okoto 60 min zt w latach 2023-
2026 w trzech kluczowych obszarach biznesowych: sprzedazy, produkcji oraz
B+R.

Na koniec roku 2022 r. stan sSrodkéw pienieznych wynosit 3.358 tys. PLN.

23 stycznia 2024 r.

Emitent zawart z Sigma Technology Corporation z siedzibg na Tajwanie oraz
w Chinach niewytgczng umowe dystrybucji rozwigzan technologicznych
Emitenta.

Na mocy umowy Dystrybutor bedzie reklamowat i sprzedawat rozwigzania
technologiczne XTPL na terenie Tajwanu oraz Chin. Wspdtpraca ma na celu
wsparcie XTPL w dotarciu do nowych Klientéw przemystowych, znalezieniu
szerszych zastosowan dla technologii i produktéw XTPL i bedzie skupiaé sie
na wprowadzaniu rozwigzan z obszaru pétprzewodnikéw, wyswietlaczy

nowej generacji oraz optoelektroniki.

ESPI nr 7/2024 z
dnia 23 stycznia
2024 roku

30 stycznia 2024

Emitent informuje, ze w dniu 25 stycznia 2024 r. Spétka otrzymata informacje
o zatwierdzeniu przez Urzad Patentédw i Znakéw Towarowych Stanéw
Zjednoczonych zastrzezen patentowych dla wynalazku "Method of forming

ESPI nr 8/2024 z
dnia 30 stycznia
2024 roku
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a feature by dispensing a metallic nanoparticle composition from an ink-jet
print head and a metallic nanoparticle composition for ink-jet printing."

07 lutego 2024

Emitent informuje, ze w dniu 5 lutego 2024r. Spdtka otrzymata informacje o
zatwierdzeniu przez Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych Standw
Zjednoczonych zastrzezen patentowych dla wynalazku "Method of filling
a microcavity with a polymer material, a filler in a microcavity, and an
apparatus for filling a microcavity on or in a substrate with a polymer
material".

ESPI nr 9/2024 z
dnia 7
2024 roku

lutego

07 lutego 2024

Zarzad spotki XTPL S.A. w nawigzaniu do raportu biezgcego Spétki nr 2/2024
z dnia 15 stycznia 2024 r. informuje, ze w dniu 7 lutego 2024 r. Krajowy
Depozyt Papieréow Wartosciowych S.A. _"KDPW"_ wydat komunikat
o ustaleniu daty rejestracji w depozycie papierow wartosciowych 45.655
akcji zwyktych Spétki na okaziciela serii U _"Akcje" na dzier 9 lutego 2024
roku w zwigzku z wyrejestrowaniem w tym dniu obligacji zamiennych serii A
Spotki oznaczonych kodem PLO228300011, z ktérych zostato wykonane
prawo objecia Akcji.

W dniu 9 lutego 2024 roku Akcje zostang zarejestrowane w KDPW pod
numerem ISIN: PLXTPLOOO059.

Zarzad Spotki Spotka
o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym

informuje, ze niezwtocznie ztozy wniosek
prowadzonym przez Gietde Papieréow Wartosciowych w Warszawie S.A. oraz
wniosek do KDPW w sprawie asymilacji Akcji i zarejestrowania ich pod

kodem ISIN wtasciwym dla pozostatych akcji Spotki, tj.: PLXTPLO00018.

ESPI nr 10/2024
z dnia 7 lutego
2024 roku

19 lutego 2024

Emitent zawart z Youngil Education System Co., Ltd z siedzibg w Korei
Potudniowej niewytaczng umowe dystrybucji rozwigzan technologicznych
Emitenta.

Na mocy podpisanej Umowy Dystrybutor bedzie reklamowat i sprzedawat
rozwigzania technologiczne XTPL na terenie Korei Potudniowej. Wspétpraca
ma na celu wsparcie XTPL w poszukiwaniu szerszych zastosowan dla swoich
technologii i produktéw w korporacjach technologicznych, centrach
badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych i bedzie skupiaé sie na
wprowadzaniu rozwigzan z obszaru potprzewodnikéw, elektroniki oraz

optoelektroniki.

Youngil Education System Co to wiodaca firma dostarczajgca na terenie Korei
Potudniowej rozwigzania zwigzane z technologig addytywng i urzgdzeniami
do druk 3D oraz elektroniki. W ramach wspotpracy Dystrybutor bedzie
promowat rozwigzania XTPL wsrdd swoich obecnych i nowych klientéw.

ESPI nr 12/2024
z dnia 19 lutego
2024 roku

26 marca 2024

Emitent informuje, ze w dniu 25 marca 2024r. Spétka otrzymata informacje
o zatwierdzeniu przez Urzad Wtasnosci Intelektualnej Tajwanu zastrzezen
patentowych dla wynalazku "Method for forming structure upon

a substrate".

ESPI nr 17/2024
z dnia 26 marca
2024 roku
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Uzyskana ochrona patentowa wptynie na podniesienie wartosci potencjalnej
komercjalizacji technologii Spétki w zakresie rozwigzan technologicznych
Emitenta dla rynku elektroniki nowej generacji.

29 marca 2024

Zarzad spotki poinformowat, ze w dniu 29 marca 2024 r. Spotka potwierdzita
zamoOwienie ztozone przez nowego klienta przemystowego z siedzibg w
Kalifornii, USA na dostawe urzgdzenia Delta Printing System. Urzgdzenie DPS
bedzie wykorzystywane w pracach nad mikromontazem w zintegrowanych
urzgdzeniach mikroelektronicznych.

To czwarta sprzedaz urzadzenia DPS w USA.

Jednoczesnie jest to pierwsza transakcja zawarta w wyniku dziatan spotki
zaleznej XTPL Inc. z siedzibg w Bostonie, USA, ktdéra bedzie rdowniez
obstugiwac te transakcje operacyjnie. Otwarcie biura XTPL Inc. w Bostonie
jest elementem strategii Spotki, przyjetej w listopadzie 2023 r.

ESPI nr 18/2024
z dnia 29 marca
2024 roku

2 kwietnia 2024

Emitent informuje, ze w dniu 2 kwietnia 2024 roku wptyneto do Emitenta
zawiadomienie sporzgdzone przez akcjonariusza Spétki w trybie art. 69 ust.
1 ustawy o ofercie publicznej w sprawie zmiany udziatu w ogdlnej liczbie
gtoséw na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ESPI nr 19/2024
z dnia 29 marca
2024 roku

9 kwietnia 2024

Emitent informuje, ze w dniu 9 kwietnia 2024 r. Spotka otrzymata informacje
o zatwierdzeniu przez Koreanski Urzgd Wtasnosci Intelektualnej zastrzezen
patentowych dla wynalazku "Fluid printing apparatus".

Uzyskana ochrona patentowa wptynie na podniesienie wartosci potencjalnej
komercjalizacji technologii Spétki w zakresie rozwigzan technologicznych
Emitenta dla rynku elektroniki nowej generacji. Opisane zdarzenie stanowi
potwierdzenie realizacji przez Spodtke strategii budowania rodziny
patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktéw, co stanowié¢ bedzie
element budujgcy wiarygodnos$¢ Emitenta wobec potencjalnych klientéw

przemystowych.

ESPI nr 20/2024
zdnia 9 kwietnia
2024 roku

9 kwietnia 2024

Emitent", "Spdtka", "XTPL"] informuje, ze w dniu 9 kwietnia 2024 r. Spétka
otrzymata informacje o zatwierdzeniu przez Koreanski Urzad Wtasnosci
Intelektualnej zastrzezen patentowych dla wynalazku "Method of printing
fluid".

ESPI nr 21/2024
z dnia 9 kwietnia
2024 roku

17 kwietnia 2024

Emitent", "Spotka", "XTPL" informuje, ze w dniu 17 kwietnia 2024 r. wptyneto
do Emitenta zamdwienia na dostawe kolejnego modutu przemystowego
w ramach projektu nakierowanego na przemystowe wdrozenie w branzy
wyswietlaczy prowadzonego wraz z firmg HB Technology. Zamdwienie
stanowi istotny postep w trwajgcym obecnie etapie scistej wspdtpracy Spotki
z Partnerem. Wspédtpraca nakierowana jest na opracowanie i wdrozenie
przemystowe urzadzenia na linie produkcyjne u wiodgcego globalnego
producenta wyswietlaczy FPD ["Klient Koricowy"].

ESPI nr 22/2024
z dnia 17
kwietnia 2024

roku

24 kwietnia 2024

Emitent", "Spdtka", "XTPL" informuje, ze w dniu 24 kwietnia 2024 r.
potwierdzit przyjecie zamoéwienia na dostawe modutu drukujgcego do
integracji przemystowej dla partnera w Chinach. Modut drukujgcy zostanie
dostarczony do jednego z kluczowych na rynku chinskim producentéw
maszyn dla przemystu nowoczesnych wyswietlaczy.

ESPI nr 24/2024
z dnia 24
kwietnia 2024

roku

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL

Raport Roczny 2023
82




E
X13L

3.6.2 Wptyw pandemii SARS-CoV-2 na dziatalnos¢ Spétki i Grupy Kapitatowej

W efekcie pandemii COVID-19 i w zwigzku z ograniczeniami administracyjnymi, Spétka opracowata szereg procedur, ktére
uruchamiane sg w zaleznosci od poziomu zagrozenia. Spotka jest dobrze przygotowana do pracy zdalnej. Zespét XTPL ma
zapewnione laptopy oraz telefony stuzbowe z dostepem do internetu, a dzieki pracy z aplikacjami GSuite pracownicy
bezproblemowo mogg kontynuowac wykonywanie pracy w trybie home office. Aby praca byta efektywnie wykonywana,
stosowane sg narzedzia do pracy zespotowej. Prace technologiczne sg kontynuowane w siedzibie Spotki z zachowaniem
wszystkich wymogdw sanitarnych ogtoszonych przez instytucje panstwowe.
Procedury nie hamujg rozwoju biznesu. XTPL prowadzi aktywne dziatania prosprzedazowe, roéwniez poprzez siec
dystrybutoréw. Wszystkie dostawy i instalacje urzadzen u klienta realizowane sg zgodnie z wymogami obowigzujgcymi
w kraju docelowym.
3.6.3 Wplyw wojny w Ukrainie na dziatalnos¢ Spétki i Grupy Kapitatowej
Wojna w Ukrainie nie zmienita modelu dziatania XTPL. Spdtka nie odczuwa wptywu konfliktu na rynek elektroniki
drukowanej. Ponadto Spoétka:
® nie jest zalezna od zadnych dostaw surowcéw/komponentdw z regiondw Rosji, Biatorusi, Ukrainy;
® nie prowadzi dziatan sprzedazowych na ww. rynkach. Spétka nie planuje réowniez sprzedazy do ww. krajow
w swojej strategii biznesowej;
® nie posiada w kadrze wspdtpracownikow z ww. krajow ani wspoétpracownikdéw, ktérzy pracowali by zdalnie z ww.
krajow;
® jest eksporterem gtdwnie w EUR, wiec nie jest negatywnie narazona ostabieniem ztotéwki;
® nie ma informacji od partneréw biznesowych z krajéw innych niz ww. o ich planach wprowadzenia zmian
w dziatalnosci biznesowej, ktore mogtyby mie¢ negatywne skutki dla XTPL.
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Spodtka dostrzega ryzyko wptywu wojny na dziatalnos¢ operacyjng pod katem wptywu na gospodarke globalna:
e utrudniona dostepnos¢ surowcow i zwigzana z tym dostepnosé materiatéw i podzespotow;
e utrudnienia w logistyce dostaw ze wzgledu na ograniczenia w transporcie lotniczym.

W zakresie aktywnych dziatarn pomocowych na rzecz ukrainskich uchodzcow wojennych Spétka oraz jej pracownicy podjeli
szereg aktywnosci:

¢ dodatkowy dzien wolny w miesigcu na wolontariat dla wszystkich pracownikow;

¢ publikacja ogtoszen o prace na dedykowanym portalu dla uchodzcéw ukrainskich;

e zbidrka zabawek oraz najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, ktére przyjechaty do Polski;
* oferowanie domoéw ukrainskim uchodzcom;

e szycie ubran dla dzieci z Ukrainy;

* pomoc w sortowaniu darowizn w lokalnych centrach pomocy;

¢ przekazanie sprzetu komputerowego do centrum zarzadzania kryzysowego, ktére udziela pomocy uchodzcom;

* pomoc w transporcie obywateli Ukrainy z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania;

e wsparcie materialne dla zotnierzy ukrainskich;

¢ wsparcie finansowe dla zweryfikowanych zbidrek.

3.6.4 Umowy, w wyniku ktédrych moga w przysztosci nastgpi¢ zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez
akcjonariuszy

W  kwietniu 2019 roku Spdtka wprowadzita nowy program motywacyjny dla kluczowych pracownikéw
i wspotpracownikéw Grupy w tym dla Cztonkéw Zarzadu. Program motywacyjny oparty jest o istniejgce akcje serii Li P
oraz o warranty subskrypcyjne. W wyniku realizacji programu moze dojs¢ do zmiany w proporcjach akcji posiadanych
przez akcjonariuszy. Wedtug stanu na Date Raportu uczestnikom programu motywacyjnego zostaty przyznane prawa do
objecia 34 020 warrantéw subskrypcyjnych w wyniku realizacji ktérych, osoby te mogg potencjalnie obja¢ 34 020 akcji
Spotki. taczna maksymalna pula warrantéw subskrypcyjnych, ktére mogg zostaé przyznane w ramach programu, wynosi
182 622, co uprawniac bedzie do nabycia 182 622 akcji Emitenta.

3.6.5 Informacja o audytorze

W dniu 8 lipca 2021 r. Emitent zawart umowe o dokonanie badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz
skonsolidowanego z 4AUDYT sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (60-846) przy ulicy Kochanowskiego 24/1, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 100 000,00 ztotych, NIP 7811817052, wpisang pod numerem KRS 0000304558 do Krajowego
Rejestru Sgdowego - Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu.
Przedmiotem umowy jest:
1 badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzgdzonego zgodnie z Miedzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci oraz zwigzanymi
z nimi interpretacjami ogtoszonymi w formie Rozporzadzen Komisji Europejskiej (dalej: MSSF/MSR) za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2 badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie
z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3 przeglad potrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
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4 przeglad skonsolidowanego pétrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL S.A. sporzadzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

5 badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzgdzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

6 badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej XTPL sporzgdzonego zgodnie
z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

7 przeglad pétrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzgdzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 rr.

8 przeglad skonsolidowanego pétrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL sporzadzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wynagrodzenie za w/w ustugi wynosi:

a. pkt 1 - wynagrodzenie netto w kwocie 30000,00zt powiekszone o podatek od towardéw
i ustug,

b. pkt 2 - wynagrodzenie netto w kwocie 16000,00zt powiekszone o podatek od towardéw
i ustug,

c. pkt 3 - wynagrodzenie netto w kwocie 15000,00zt powiekszone o podatek od towaréw
i ustug,

d. pkt 4 - wynagrodzenie netto w kwocie 10000,00zt powiekszone o podatek od towardéw
i ustug,

e. pkt 5 - wynagrodzenie netto w kwocie 30000,00zt powiekszone o podatek od towaréw
i ustug,

f. pkt 6 - wynagrodzenie netto w kwocie 16000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

g. pkt 7 - wynagrodzenie netto w kwocie 15000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

h. pkt 8 - wynagrodzenie netto w kwocie 10000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

Powyzsza umowa zostata aneksowana z tytutu badania zgodnosci sprawozdan finansowych w formacie ESEF i zwiekszyta
wynagrodzenie odpowiednio:

dla punktu b. - o kwote 4.000 netto powiekszong o podatek od towardw i ustug;

dla punktu f. - o kwote 4.000 netto powiekszong o podatek od towardw i ustug.

Ponadto, na podstawie umowy z dnia 10 maja 2021 4AUDYT sp. z 0.0. przeprowadzit ocene sprawozdania Emitenta
o0 wynagrodzeniach za lata 2019-2020 oraz, na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2022 4AUDYT sp. z 0.0. przeprowadzit
ocene sprawozdania Emitenta o wynagrodzeniach za rok 2022.

Wynagrodzenie z tytutu tej ustugi wyniosto 11.000 zt powiekszone o podatek od towardw i ustug za lata 2019-2020 oraz
7.000 zt powiekszone o podatek od towardw i ustug za rok 2022.

W dniu 16 sierpnia 2023 Emitent zawart kolejng umowe o dokonanie badania sprawozdania finansowego jednostkowego
oraz skonsolidowanego z 4AUDYT sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (60-846) przy ulicy Kochanowskiego 24/1, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 100 000,00 ztotych, NIP 7811817052, wpisang pod numerem KRS 0000304558 do Krajowego
Rejestru Sgdowego - Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznarnh Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu.
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Przedmiotem umowy jest:

pkt. 1. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie z MSSF/MSR oraz
zwigzanymi z nimi interpretacjami ogtoszonymi w formie Rozporzgdzer Komisji Europejskiej (,MSSF/MSR”) za okres od 1
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

pkt. 2. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie
z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

pkt. 3. przegladu jednostkowego pétrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzgdzonego zgodnie z MSSF/MSR
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

pkt. 4. przeglgdu skonsolidowanego pétrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL S.A. sporzadzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

pkt. 5. ustugi poswiadczajacej w zakresie oceny kompletnosci ujawnien w sprawozdaniu o wynagrodzeniach cztonkéw
Zarzadu oraz Rady Nadzorczej XTPL S.A. obejmujacego rok 2023

pkt. 6. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres od
1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

pkt. 7. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie
z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

pkt. 8. przegladu jednostkowego pdtrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzagdzonego zgodnie z MSSF/MSR
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

pkt. 9. przegladu skonsolidowanego pdtrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL S.A. sporzgdzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

pkt. 10. ustugi poswiadczajgcej w zakresie oceny kompletnosci ujawnien w sprawozdaniu o wynagrodzeniach cztonkéw
Zarzadu oraz Rady Nadzorczej XTPL S.A. obejmujacego rok 2024

Wynagrodzenie za w/w ustugi wynosi:

a. pkt. 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 38 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

b. pkt. 2 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 25 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

c. pkt. 3 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 20 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

d. pkt. 4 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 13 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

e. pkt. 5 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 7 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

f.  pkt. 6 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 40 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

g. pkt. 7 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 27 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

h. pkt. 8 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 20 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

i. pkt. 9 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 13 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,

j.  pkt. 10 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 7 000,00 zt
powiekszone o podatek od towardw i ustug,
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4AUDYT sp. z 0.0. jest firmg audytorska zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie z art. 57 tej ustawy jest wpisana liste firm audytorskich prowadzong
przez Polskg Agencje Nadzoru Audytowego pod numerem 3363.

Wyboru audytora dokonata Rada Nadzorcza uchwatg nr 01/08/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru firmy
audytorskiej 4AUDYT sp. z o.0. do przeprowadzenia badan jednostkowych sprawozdan finansowych XTPL S.A.
i skonsolidowanych sprawozdan finansowych Grupy Kapitatowej XTPL S.A. za lata 2023 i 2024 oraz przegladow
jednostkowych pétrocznych sprawozdan finansowych XTPL S.A. oraz skonsolidowanych poétrocznych sprawozdan
finansowych Grupy Kapitatowej XTPL S.A. za okresy: od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku oraz od
dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024.

W roku obrotowym 2023 badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta rowniez
przeprowadzat 4AUDYT sp. z 0.0.

3.6.6 Znaczace umowy zawarte po dacie bilansowej

Po Dacie Bilansowej Spétka nie zawarta znaczgcych umow.

3.6.7 Zmiany w zarzadzaniu przedsiebiorstwem Emitenta i Grupg Kapitatowa

Nie dotyczy. Nie wystgpity w Okresie Sprawozdawczym.

3.6.8 Objasnienia dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci

Nie dotyczy. Dziatalno$¢ Emitenta nie charakteryzuje sie wystepowaniem sezonowosci lub cyklicznosci.
3.6.9 Transakcje z podmiotami powigzanymi na warunkach nierynkowych

Nie dotyczy. W ramach grupy kapitalowej nie zawarto zadnej transakcji z podmiotem powigzanym
na warunkach innych niz rynkowe.

3.6.10 Postepowania przed sadami i organami

Nie toczg sie istotne postepowania przed sgdem, organem wifasciwym dla postepowania arbitrazowego
lub organem administracji publicznej, dotyczace zobowigzan oraz wierzytelnosci Emitenta.

3.6.11 Instrumenty finansowe

Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani jej Jednostki Zalezne nie stosujg instrumentow finansowych w zakresie ryzyka
zmiany cen, kredytowego, istotnych zaktdcen przeptywdéw srodkdw pienieznych oraz utraty ptynnosci finansowej ani
instrumentow finansowych.

3.6.12 Udzielone i otrzymane poreczenia i gwarancje
Nie dotyczy. Emitent ani Jednostki Zalezne nie udzielity, ani nie otrzymaty w raportowanym okresie poreczen lub

gwarancji.
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3.6.13 Kluczowe finansowe i niefinansowe wskazniki efektywnosci

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostato sporzadzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez
Spoétke co najmniej 12 miesiecy po dniu bilansowym.

Zarzad Spotki dokonujac oceny zdolnosci kontynuacji dziatalnosci bierze pod uwage aktualny stan posiadania srodkow
pienieznych, znaczace postepy w komercjalizacji i plany sprzedazy, realizowane projekty dotowane ze srodkéw Unii
Europejskiej, zdolnos¢ do regulacji zobowigzan oraz ewentualne plany w zakresie pozyskania dalszego finansowania.

W listopadzie 2023 Zarzad opublikowat Strategie Spétki na lata 2023-2026, ktérej gtdwnym celem jest osiggniecie
poziomu 100 min PLN przychododw ze sprzedazy w roku 2026. Plan inwestycyjny zwigzany z realizacjg Strategii oszacowany
zostat na 60 min PLN. W lipcu 2023 r. Spotka pozyskata 34 min PLN w drodze emisji akcji, zabezpieczajgc etap budowy
struktury organizacyjnej, zwiekszania mocy produkcyjnych oraz dziatan nakierowanych na zwiekszenie sprzedazy
w kolejnych okresach i finansowania wzrostu sprzedazy. Na Dzied Raportu etap rozbudowy struktury organizacyjnej
i wzmacniania kompetencji zespotu oraz zwiekszania mocy produkcyjnych zostat w gtdwnej mierze zakoriczony i Spétka
koncentruje sie na dziataniach sprzedazowych. Rosnie sprzedaz urzadzen, w tym urzadzen przemystowych.
Cztery dziewieciu projektéw majgcych na celu wdrozenie technologii XTPL na linie produkcyjne podmiotéw z branzy
wyswietlaczy, potprzewodnikéw i ptytek PCB, znajduja sie na zaawansowanym etapie. Kreuje to potencjat realizacji
istotnie wiekszej liczby dostaw w kolejnych okresach, a tym samym wzmocnienia operacyjnego cash flow Spétki. Srodki
pieniezne, ktérymi dysponuje Spdtka na Dzie Raportu, zapewniajg kontynuacje dziatalnosci na kolejne 12 miesiecy,
arosngce wptywy ze sprzedazy powinny umozliwié¢ finansowanie rozwoju biznesu w kolejnych latach. W przypadku
podpisania kontraktu o istotnej wartosci z partnerem przemystowym Zarzad Spétki nie wyklucza koniecznosci
sfinansowania czesci kontraktu kapitatem dtuznym.

Spotka nie rezygnuje z udziatu w kolejnych programach dotacyjnych, ktére mogg w znacznym stopniu sfinansowac
wewnetrzne prace R&D.

Po dacie bilansowej nastgpita konwersja obligacji zamiennych na akcje o wartosci nominalnej 3.378 tys. zt, ktéra nie
wptyneta na sytuacje finansowga spotki.

3.6.14 Struktura gtéwnych lokat kapitatowych lub gtéwnych inwestycji kapitatlowych

Spdtka posiada udziaty w dwdch spétkach zaleznych:
® XTPLInc. z siedzibg w stanie Delaware w USA (obecnie siedziba spotki jest w stanie Massachusetts) — inwestycja
w kwocie 5 099 tys. zt. W punkcie 3.1.2 opisano podwyzszenie kapitatu w jednostce zaleznej w 2023 roku.
® TPL Sp. z 0.0. — udziaty zostaty przekazane do Spétki w formie darowizny.

3.6.15 Istotne pozycje pozabilansowe

Zobowigzania warunkowe zostaty udzielone przez Jednostke Dominujgcg w formie weksli wraz z deklaracjami
wekslowymi w celu zabezpieczenia realizacji umow o dofinansowanie projektow finansowanych ze srodkéw europejskich
oraz umowy leasingowe;j.

Zmiana wartosci zobowigzan warunkowych w stosunku do 31.12.2022 r., wynosi 3.400 tys. PLN. Spowodowana jest
wypftata kolejnych transzy dotacji i zaliczek, w tacznej kwocie 3.400 tys. PLN. Na prezentowany dzien bilansowy oraz do
dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji nie nastgpity zdarzenia mogace spowodowac realizacje wyzej
wymienionych zobowigzan warunkowych. Na dzien akceptacji sprawozdania nie wystgpity zadne nieujete zobowigzania
wynikajace z zawartych umoéw o istotnych wartosciach.
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ZOBOWIAZANIA WARUNKOWE 31.12.2023 31.12.2022

Weksle wiasne 22525 19125

Zobowigzania warunkowe, razem 22 525 19125

3.6.16 Kapitat podstawowy

W dniu 12 lipca 2023 roku zakoriczona zostata subskrypcja akcji serii V Emitenta. W dniu 12 lipca 2023 Zarzad Emitenta
ztozyt oswiadczenie o dookresleniu kapitatu zaktadowego w statucie Spdtki, w ten sposob, ze kapitat zaktadowy Spotki
wynosi 230.422,20 zt (dwiescie trzydziesci tysiecy czterysta dwadziescia dwa ztote i 20/100) i dzieli sie na 2.304.222 (dwa
miliony trzysta cztery tysigce dwiescie dwadziescia dwie) akcje zwykte na okaziciela o wartosci nominalnej 0,10 zt (dziesie¢
groszy) kazda, w tym
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LP liczba akgji seria
1 670 000 A
2 300 000 B
3 30 000 C
4 198 570 D
5 19 210 E
6 19 210 F
7 68 720 G
8 68 720 H
9 10 310 I

10 5150 J
11 10 310 K
12 140 020 L
13 155 000 M
14 47 000 N
15 41 400 0]
16 42 602 P
17 78 000 S
18 125 000 T
19 275000 \Y

Ponizej Spotka przedstawia informacje podsumowujgce przeprowadzong przez Spotke oferte publiczng (w trybie
subskrypcji prywatnej) akcji zwyktych na okaziciela serii V emitowanych na podstawie uchwaty nr 03/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spotki z dnia 12 czerwca 2023 roku ("Akcje Serii V").

1. Daty rozpoczecia i zakonczenia subskrypcji: od 22 czerwca do 12 lipca 2023 roku;

2. Data przydziatu akcji: Objecie Akcji Serii V nastgpito w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spotek handlowych poprzez ztozenie przez Spétke ofert objecia Akcji Serii V oznaczonym adresatom. W zwigzku
Z powyzszym nie przyjmowano zapiséw na akcje ani nie dokonywano przydziatu akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu
spotek handlowych.

3. Liczba akcji objetych subskrypcja: Subskrypcja prywatna Akcji Serii V obejmowata nie mniej niz 1 i nie wiecej niz 275.000
Akcji Serii V

4. Stopa redukcji w poszczegdlnych transzach: Akcje Serii V zostaty objete przez inwestorow w trybie subskrypcji
prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie sktadano zapiséw na akcje, w zwigzku z czym redukcja nie wystapita. Emisja
Akcji Serii V nie byta podzielona na transze

5. Liczba papierow wartosciowych, na ktére ztozono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji Serii V zostata
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przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie sktadano zapiséw na akcje. W ramach subskrypcji
prywatnej zostato objetych 275.000 Akcji Serii V.

6. Liczba akcji, ktore zostaty przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii V zostafa
przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziatu akcji w rozumieniu art. 434
Kodeksu spoétek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostato objetych 275.000 Akcji Serii V.

7. Cena emisyjna: Akcje Serii V byly obejmowane po cenie emisyjnej 133,00 zt (sto trzydziesci trzy) za jedng akcje.

8. Sposdb optacenia akcji: Akcje Serii V zostaty pokryte w catosci wktadami pienieznymi. Do optacenia Akcji Serii V nie
doszto w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci

9. Liczba osdb, ktére ztozyty zapisy na akcje objete subskrypcjg w poszczegdlnych transzach: Emisja Akcji Serii V zostata
przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w zwigzku z czym nie przyjmowano zapiséw na akcje ani nie dokonywano
przydziatu akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spotek handlowych. Akcje Serii V objeto tacznie 35 inwestorow.

10. Liczba osdb, ktérym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczegdlnych transzach: Emisja
Akcji Serii V zostata przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w zwigzku z czym nie przyjmowano zapiséw na akcje
ani nie dokonywano przydziatu akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spétek handlowych. Akcje Serii V objeto tgcznie 35
inwestorow.

11. Nazwy firmy subemitentdéw, ktérzy objeli papiery wartosciowe w ramach wykonywania uméw o subemisje: Nie
zawarto umow o subemisje, a Akcje Serii V nie byty obejmowane przez subemitentow.

12. Wartos¢ przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objetych Akcji Serii V i ich ceny emisyjnej:
Wartos¢ przeprowadzonej oferty Akcji Serii V wyniosta 36.575.000 zt.

13. taczne okreslenie wysokosci kosztow, ktdre zostaty zaliczone do kosztow emisji: Na dzien publikacji raportu taczne
koszty zaliczone do kosztéw emisji wyniosty 1 994 155 zt, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1 994 155 zt;

b) wynagrodzenie subemitentéw: nie dotyczy;

c) sporzadzenie prospektu emisyjnego z uwzglednieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji Akcji Serii V w kwocie 1 994 155 zt zmniejszyty w 2023 roku kapitat zapasowy Jednostki dominujgcej powstaty
z nadwyzki ceny emisyjnej nad wartoscig nominalng tych akcji ("agio").

Sredni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadajacy na jedna Akcje Serii V wynosi: 7,25 zt.

ZMIANY KAPITAtU PODSTAWOWEGO 01.01.2023- 01.01.2022-
TYS. PLN 31.12.2023 31.12.2022
Stan na poczatek okresu 203 203
Zwiekszenia 27 -

Zmniejszenia - -

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
Raport Roczny 2023
91



X1°3L

Stan na koniec okresu 230 203
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3.7 OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKOW RYZYKA | ZAGROZEN
3.7.1 Czynniki ryzyka i zagrozenia zwigzane z otoczeniem, w ramach ktdrego Spétka i Grupa prowadzi dziatalnos¢

3.7.1.1 Ryzyko zwiqzane z otoczeniem makroekonomicznym

Dziatalnos$¢ Spotki i Grupy uzalezniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujgcej na rynkach, na ktérych Spotka
planuje rozpoczac¢ sprzedaz produktdéw i Swiadczenie ustug, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie
Zachodniej. Stopien rentownosci prowadzonej przez Spoétke dziatalnosci bedzie uzalezniony miedzy innymi od
wystepujgcego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji i inwestycji (zwtaszcza w przemysle
elektronicznym), polityki fiskalnej i pienieznej, poziomu inflacji, a w szczegdlnosci poziomu wydatkow na elektronike
uzytkowa. Wszystkie te czynniki mogg wywieraé wptyw na osiggane przez Spotke i Grupe wyniki finansowe, a tym samym
moga takze wywiera¢ wptyw na realizacje zatozonej przez Spotke strategii rozwoju.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.7.1.2 Ryzyko walutowe

Ze wzgledu na fakt, iz odbiorcami Spoétki i Grupy sg podmioty miedzynarodowe, wigkszo$¢ przychodéw Spotki zwigzanych
z komerecjalizacjg technologii jest rozliczana w walutach obcych (gtéwnie euro i dolar amerykanski). Rdwnoczes$nie, z uwagi
na lokalizacje Spétki w Polsce, wiekszo$¢ kosztdw biezgcej dziatalnosci rozliczana jest w walucie krajowej. W zwigzku z tym
Spoétka moze by¢ narazona na istotne ryzyko kursowe. Zmiennos¢ kurséw walutowych moze wptywac przede wszystkim
na zmiany wartosci przychodéw oraz naleznosci Spoétki w przeliczeniu na PLN.

Mimo znaczgcego ostabienia sie polskiej waluty, zwigzanego z wybuchem wojny w Ukrainie, Spétka i Grupa nie postrzega
ryzyka kursowego jako istotnego zagrozenia dla poziomu zaktadanej rentownosci dziatalnosci operacyjnej. Ostabienie sie
ztotéwki wzmacnia pozycje gotdwkowa Spétki jako eksportera. Istotna czes¢ zakupdw materiatéw i podzespotéw do
produkgcji drukarek realizowana jest w walucie euro, dzieki czemu przychody ze sprzedazy w walucie stanowig naturalne
zabezpieczenie przed wahaniami kursu. W przypadkach tego wymagajacych, Spotka i Grupa bedzie wykorzystywata
dostepne na rynku bankowym instrumenty zarzgdzania ryzykiem walutowym.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.7.1.3 Ryzyko zwiqzane z rozwojem nowych technologii

Rynek, na ktorym Spétka i Grupa prowadzi dziatalnosé cechuje sie szybkim rozwojem wykorzystywanych technologii, stad
tez rozwaj dziatalnosci Spoétki i Grupy wigze sie z koniecznoscig statego monitorowania i analizowania nowych trendow
rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentéw i wdrazanych przez nich rozwigzan
technologicznych. Istnieje ryzyko, iz w przypadku zmiany aktualnych trendéw rynkowych, Spétka i Grupa bedzie zmuszona
do poszukiwania nowych zastosowan technologii poza obszarem dotychczas uwazanym za core business lub do
poniesienia naktadéw na dotychczasowe rozwigzania celem zwiekszenia ich konkurencyjnosci. Spétka i Grupa nie moze
rowniez wykluczy¢, iz w przysztosci zostanie opracowana nowa technologia, w obliczu ktérej rozwigzania proponowane
przez Spoétke i Grupe przestang byc¢ atrakcyjne dla potencjalnych odbiorcow. Realizacja opisywanego ryzyka bedzie
zwigzana z koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztdw, co negatywnie odbije sie na rentownosci dziatalnosci Spotki
i Grupy. Ponadto, konieczno$¢ dokonania dodatkowych prac moze opdzni¢ moment komercjalizacji produktdéw Spotki i
Grupy.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
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3.7.1.4 Ryzyko zwiqzane z otoczeniem konkurencyjnym

Spdtka i Grupa dziata na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzujagcym sie stale rosngcym
popytem. Na rynku tym dziatalnos¢ prowadzi szereg podmiotéw dysponujacych znacznie wiekszym doswiadczeniem oraz
zasobami kapitatowymi niz Spdtka. Ze wzgledu na duzg dynamike rynku, istnieje takze ryzyko pojawienia sie nowego
podmiotu, ktérego oferta bedzie bardziej innowacyjna od oferty Spotki i Grupy. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest
mozliwe poprzez wdrozenie innowacyjnych, unikalnych rozwigzan atrakcyjnych uzytkowo i ekonomiczne dla
potencjalnych odbiorcéow.

Obecnie, Spodtce nie sg znane rozwigzania, ktére pod wzgledem technicznym oferowatyby lepsze parametry
ultraprecyzyjnego druku nanomateriatéw. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze pojawi sie nowy podmiot lub nowe
rozwigzanie, ktére przewyzszac bedzie rozwijang technologie w niektérych albo we wszystkich, kluczowych parametrach.
Istnieje rowniez ryzyko, ze Spotka i Grupa Kapitatowa nie bedzie w stanie wystarczajgco szybko ani skutecznie zareagowac
na zmieniajgce sie otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane przez Spétke i Grupe rozwigzania zostang uznane za
mniej konkurencyjne. Ziszczenie sie tego ryzyka moze mieé¢ negatywny wptyw na sprzedaz produktéw i ustug Spotki i
Grupy Kapitatowej oraz w konsekwencji na osiggane przez nig wyniki finansowe.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.7.1.5 Ryzyko zwiqzane z rozwojem pandemii SARS-CoV-2

Ze wzgledu na rynek, na ktérym dziata Spoétka, sytuacja zwigzana z zagrozeniem epidemiologicznym nie wyptywa co do
zasady na dziatalno$¢ operacyjng Emitenta. Spdtka opracowata szereg procedur uzaleznionych od poziomu zagrozenia
i stosuje je adekwatnie do sytuacji. Pracownicy biurowi mogg wykonywac swoje obowigzki zdalnie (pracownicy biurowi
majg zapewniony stuzbowy telefon z dostepem do Internetu oraz stuzbowy laptop). Pracownicy technologiczni pracuja z
zachowaniem wszystkich norm ogtaszanych przez instytucje panstwowe. Czes¢ pracownikéw technologicznych
zaangazowana jest w tworzenie kolejnych wnioskéw dotacyjnych, w zwigzku z czym réwniez czeSciowo moze pracowac
zdalnie. Wszelkie spotkania odbywajg sie co do zasady z wykorzystaniem video- lub telekonferencji. Planowane dziatania
operacyjne zwigzane z wysytkg produktow przebiegajg zgodnie z wymogami kraju docelowego.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski
3.7.1.6 Zrédta zaopatrzenia

Spoétka komercjalizuje i rozwija autorska technologie nanodruku. Poziom zaawansowania tej technologii sprawia, ze
korzysta ona z szerokiego zakresu produktéw i ustug dostepnych na rynku. Najwazniejsze pozycje wsrdd nich zajmujg
ustugi pomiarowe, badawcze, opracowania formulacji nanotuszéw przewodzacych, ochrony patentowej, a takze
wynajmu specjalistycznego sprzetu i laboratoriow. Duza rdéznorodnos¢ i zmiennosé, ktorymi charakteryzujg sie
realizowane prace badawczo-rozwojowe znajduje swoje odzwierciedlenie w ilosci zrédet zaopatrzenia, z ktérych korzysta
Spotka.

W rezultacie, w roku 2023 Spoétka osiggneta prog pow. 50% zakupow u jednego dostawcy swiadczgcego ustugi badawcze
oraz wynajmujgcego laboratoria oraz pomieszczenia biurowe (100%). Jednoczesnie Spoétka systematycznie zwieksza park
urzadzen laboratoryjnych i ogranicza zakres zlecanych zewnetrznych ustug pomiarowych i badawczych.
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W procesie produkcji Spétka zaopatruje sie w materiaty i odczynniki chemiczne, stanowigce podstawe do wytwarzania
wysokoprzewodzgcych tuszéw bedacych w ofercie XTPL S.A. oraz korzysta z dostawcow podzespotdow i materiatow
w procesie produkcji urzgdzen drukujgcych Delta Printing System.

Wsréd dostawcdw chemii wystepuje duze rozproszenie. Zaden dostawca nie przekracza poziomu 20% w ogdlnej sumie
zakupow tej kategorii. Ponadto na rynku dostepnych jest duzo materiatéw wysokiej jakosci i brak jest zagrozenia
uzaleznienia sie od jednego zrédta dostaw. Co istotne zdecydowana wiekszosé materiatéw chemicznych kupowana jest
na rynku krajowym, wiec ewentualne problemy w logistyce swiatowych dostaw sg ograniczone.

Wsrod dostawcdw materiatdw i podzespotow do produkcji drukarek wartos¢ dostaw jednego z dostawcow osiggneta 32%
ogolnej sumy zakupéw w tej kategorii. Pozostali dostawcy nie przekraczajg poziomu 15%. Spotka stale nawigzuje relacje
z nowymi podmiotami i buduje baze alternatywnych dostawcow.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
3.7.2 Czynniki ryzyka zwigzane z dziatalnoscig Spétki i Grupy Kapitatowej

3.7.2.1 Ryzyko zwigzane z procesem komercjalizacji technologii

Przyjety przez Spodtke i Grupe model biznesowy zaktada stopniowe komercjalizowanie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzacych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej. Obecnie komercjalizowane s3
urzadzenia drukujgce oraz nanotusze. W zakresie wdrozen przemystowych, na liniach produkcyjnych klientéw, model
biznesowy zaktada, ze Spétka i Grupa komercjalizowa¢ bedzie swoje rozwigzania technologiczne poprzez licencjonowanie
lub zarzadza¢ bedzie catym taricuchem wartosci tj. produkcjg, marketingiem produktéow, dystrybucjg oraz swiadczeniem
ustug specjalistycznych dopasowanych do klienta. Wybdr modelu komercjalizacji zaleze¢ bedzie od efektéow negocjacji z
partnerem, specyfiki danego pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnosnie efektywnosci kazdego z mozliwych
sposobdw komercjalizacji w danym polu.

Obecnie Spotka jest zaangazowana w 9 projektéw wdrozen przemystowych, co potwierdza istnienie zapotrzebowania na
rozwigzania, ktére oferuje technologia XTPL. Ponadto Spdtka podpisata i realizuje umowe opracowania nanotuszu
przewodzacego nowej generacji do przemystowych zastosowan w produktach Nano Dimension Ltd. nakierowanych na
produkcje ptytek PCB. Umowa ta jest pierwszg umowg podpisang z partnerem przemystowym i jest kamieniem milowym
w rozwoju Spotki.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, ze wprowadzenie urzgdzen na poszczegdlne rynki nie odbedzie sie zgodnie z przyjetymi
obecnie zatozeniami, co spowodowane bedzie np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych,
btednym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientéw, btednym rozpoznaniem uwarunkowan prawnych, niepetnym
dostosowaniem produktéw Spoétki do wymagan rynkéw zagranicznych, nieefektywng kampanig promocyjng lub
niespodziewanym pojawieniem sie konkurencyjnej firmy. Wystgpienie wyzej opisanych zdarzen moze spowodowac
ograniczenie dynamiki rozwoju Spotki i Grupy Kapitatowej, negatywnie wptyngé na jej dziatalnos¢ i sytuacje finansowa.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.7.2.2 Ryzyko zwiqzane z nieosiggnieciem przychodow

Na obecnym etapie rozwoju Spétki to ryzyko nalezy uznad za nieistotne. Spdtka w roku obrotowym znaczgco zwiekszyta
przychody ze sprzedazy w stosunku do roku poprzedniego. Gtdwnym strumieniem tych przychoddéw byta sprzedaz
urzadzen drukujacych. Spotka zamierza dynamicznie rozwija¢ te grupe produktowg, réwniez poprzez budowe sieci
dystrybucyjnej (zewnetrzni dystrybutorzy) na catym $wiecie. Jednoczesnie Spétka systematycznie zwieksza przychody
z tytutu sprzedazy tuszéw i innych materiatdw eksploatacyjnych do drukarek. Ponadto Spétka realizuje z podmiotem
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przemystowym umowe opracowania nanotuszu przewodzgcego nowej generacji. W 2022 roku zostaty rozpoznane z tego
tytutu pierwsze przychody.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski
3.7.2.3 Ryzyko zwigzane z odpowiedzialnosciq za jakos¢ produktu

Przyjety przez Spdtke i Grupe model biznesowy zaktadajgcy stopniowe wprowadzenie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzgcych do rdéznych zastosowan w elektronice drukowanej niesie za sobg ryzyko usterek,
niewystarczajacej jakosci produktu lub niezadowalajacej efektywnosci technologii w poczatkowej fazie jej komercjalizacji.
Istnieje mozliwos¢, ze pojawia sie nieprzewidziane usterki i problemy. Wystgpienie takich sytuacji moze spowodowac
negatywny pierwszy odbidr produktow Spétki i Grupy, a co za tym idzie, wstrzymac zainteresowanie produktem i popyt
na niego. W efekcie Spdtka i Grupa moze nie uzyskac¢ wptywdw w spodziewanej wysokosci.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.7.2..4 Ryzyko zwiqzane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii Spotki i Grupy

Model biznesowy polega na komercjalizacji opracowywanej przez Spotke technologii ultraprecyzyjnego drukowania
szerokiej gamy nanomateriatéw. Spétka komercjalizuje juz pierwsze produkty - nosniki technologii. Prowadzi rowniez 9
projektdw zwigzanych z wdrozeniem technologii na linie produkcyjne partneréw, ale w tym obszarze, ktéry ma najwiekszy
potencjat, Spdtka nie realizuje jeszcze powtarzalnego modelu biznesowego. Z uwagi na uwarunkowania geograficzne
i ekonomiczne rynku, Spotka bedzie rozwijata swojg obecnos¢ biznesowa gtdwnie na terenie Standéw Zjednoczonych, Azji
i Europy Zachodniej. Spétka zamierza budowac¢ swojg pozycje na rynku poprzez rozwdj organiczny, przede wszystkim
w oparciu o dalsze rozwijanie opracowywanej technologii. Ze wzgledu na szereg czynnikdéw, Spétka nie moze w petni
zagwarantowa¢, ze przyjety przez nig model rozwoju biznesu bedzie skuteczny. Przyszta pozycja Spotki na szeroko
pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzalezniona jest od zdolnosci wypracowania i wdrozenia strategii rozwoju
skutecznej w dtugim terminie oraz dalszego rozwoju technologii. Ryzyko podjecia nietrafnych decyzji wynikajacych
z niewtasciwej oceny sytuacji albo niezdolnos¢ Spoétki do dostosowania sie do zmieniajgcych sie warunkéw rynkowych,
nietrafnosci przyjetych zatozen strategicznych, dotyczacych m.in. rozwijanej technologii oraz przyjetego planu jej
komercjalizacji i wielkosci zapotrzebowania ze strony potencjalnych klientéw, oznaczaé¢ moze, iz model rozwoju biznesu
nie bedzie efektywny, a osiggane w przysztosci wyniki finansowe mogg by¢ nizsze niz obecnie zaktadane.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.7.2.5 Ryzyko zwiqzane z trudnoscig w pozyskiwaniu doswiadczonych i wyspecjalizowanych pracownikéw

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badan prowadzonych przez Spotke powoduje, ze stale zwiekszajg sie
wymagania odnosnie umiejetnosci i doswiadczenia pracownikdw. Kadra inzynieryjna i naukowa jest - obok technologii -
najcenniejszym zasobem Spdtki. Tempo i jakos¢ prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Spoétki zwigzana jest
bezposrednio z umiejetnosciami specjalistéw tworzacych zespdt R&D. Spotka zatrudnia inzynierow z nastepujgcych
dziedzin: chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inzynieria materiatowa, programowanie i symulacje numeryczne.
Niemal w kazdej z wymienionych dziedzin podaz specjalistéw gotowych do podjecia pracy nie jest duza. W zakresie
pozyskiwania najlepszych specjalistdw Spotka konkuruje zaréwno ze spotkami w Polsce, jak i za granica.
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W sytuacji dynamicznego wzrostu skali dziatalnosci Spétki w przysztosci, czynnik ten moze mieé szczegdlnie istotne
znacznie ograniczajace mozliwosci rozwoju. Trudnosci w pozyskiwaniu pracownikow mogg opdzni¢ prace lub zmusic
Spdtke do zaniechania realizacji niektérych projektow.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.7.2.6 Ryzyko zwiqzane z utratg kluczowych cztonkow zespofu

Dziatalnosc¢ Spotki jest oparta na waskim zespole osdb, posiadajacych odpowiedni know-how, skupiajgcych kompetencje
w obszarze inzynierii, zarzgdzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spotkg. W zwigzku z tym, utrata
kluczowych oséb moze niekorzystnie wptyng¢ na dalszg dziatalnos¢ Spotki, jej sytuacje finansowg, majatkowg
i gospodarczg oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie mozliwosci sprzedazy produktéw Spétki, rozwoju
technologii, zdobywania nowych kontraktow oraz utrudnienia nalezytej obstugi kontraktdéw juz otwartych.

Wiekszos$¢ personelu Spoétki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Sg to osoby wykonujgce zadania, ktére
wymagaja specjalistycznej wiedzy, zdolnosci i wyksztatcenia. Spétka jest narazona na ryzyko odejécia czesci pracownikéw
operacyjnych, co moze skutkowaé ostabieniem struktury organizacyjnej, na ktérej oparta jest dziatalnos¢ Spotki.
Wskazane sytuacje mogg skutkowac¢ zachwianiem stabilnosci dziatania Spétki i wymadc koniecznos¢ podniesienia poziomu
wynagrodzen w celu utrzymania pracownikéw. W efekcie moze to wptyna¢ na wzrost kosztéw dziatalnosci Spotki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
3.7.2.7 Ryzyko uzaleznienia od przysztych kontrahentow

Ze wzgledu na specyfike projektéw wdrozen przemystowych (wysokie wartosci kontraktéw), komercjalizacja pierwszych
projektdw bedzie powodowaé duze uzaleznienie od poszczegdlnych klientow. Stad tez Spdtka prowadzi projekty
z wieloma partnerami, na réznych rynkach i polach aplikacyjnych.

Sprzedaz urzadzen drukujgcych i materiatow eksploatacyjnych nie rodzi takiego ryzyka ze wzgledu na jednostkowy
charakter transakcji w przypadku drukarek i rozproszony rynek w przypadku materiatow eksploatacyjnych.

Ze wzgledu na fakt, iz Spotka dostarcza zaawansowane urzadzenia techniczne, istnieje ryzyko uzaleznienia sie od
dostawcéw materiatow i podzespotow. Spétka stara sie dywersyfikowac zrédta dostaw i buduje relacje i beze
alternatywnych dostawcoéw, ale nalezy pamietaé, ze przy tak zaawansowanych technicznie urzgdzeniach zmiana
podzespotéw jest rowniez obcigzona ryzykiem w zakresie sprawnosci funkcjonowania produkowanych urzadzen.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.7.2.8 Ryzyko zwiqzane z mozliwosciq ujawnienia informacji poufnych w zakresie technologii

Realizacja strategii Spotki jest uzalezniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby bedgce w posiadaniu informacji
poufnych, dotyczgcych w szczegdlnosci prowadzonych badan rozwojowych oraz proceséw technologicznych zwigzanych
z technologig ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, ze wrazliwe informacje zostang ujawnione przez osoby
zwigzane ze Spotka, czego efektem moze byc¢ ich wykorzystanie przez podmioty prowadzgce dziatalnos¢ konkurencyjng,
pomimo srodkdéw ochrony witasnosci intelektualnej stosowanych przez Spétke.

Wskazany czynnik ryzyka moze mieé negatywny wptyw na dziatalnos¢, sytuacje finansowa, perspektywy rozwoju, wyniki
Spotki lub cene rynkowa akcji Spétki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
Raport Roczny 2023
97



E
X13L

3.7.2.9 Ryzyko naruszenia wtasnosci intelektualnej

Spdtka prowadzi dziatalnos¢ w obszarze, w ktérym istotne znaczenie majg regulacje dotyczace praw wtasnosci
przemystowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczg sie zadne postepowania w zakresie naruszenia praw
wtasnosci przemystowej i intelektualnej z udziatem Spétki. Spétka zamierza prowadzi¢ dziatalnos¢ w taki sposdb, by nie
naruszy¢ praw osob trzecich w tym zakresie. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze przeciwko Spétce bedg wysuwane przez
osoby trzecie roszczenia dotyczace naruszenia przez Spoétke praw wiasnosci przemystowej i intelektualnej. Wysuniecie
takich roszczen, nawet jezeli bedg one bezzasadne, moze niekorzystnie wptyna¢ na harmonogram realizacji strategii
Spotki, a obrona przed takimi roszczeniami moze wigzac sie z koniecznos$cig ponoszenia znacznych kosztéw, co w efekcie
moze negatywnie wptyngé na wyniki finansowe Spétki. Dodatkowo Spoétka podczas prac nad wtasnymi wnioskami
patentowymi dokonuje wnikliwego przegladu literatury oraz obecnie znanych patentow. Istnieje jednak ryzyko
naruszenia praw wfasnosci intelektualnej zwigzane z patentami, ktore zostaty zgtoszone, ale jeszcze nie opublikowane.
Podobne ryzyko niesie ze sobg wspdtpraca z zewnetrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty mogga
probowacé wykorzysta¢ wtasnos¢ intelektualng XTPL poprzez albo naruszenie zgtoszenia patentowego wprost albo
poprzez probe obejscia go. Opisane powyzej okolicznosci moga miec istotny negatywny wptyw na perspektywy rozwoju,
osiggane wyniki i sytuacje finansowa Spofki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
3.7.2.10 Ryzyko zwiqzane ze skalowaniem technologii

W zwigzku z faktem, ze technologia stanowigca podstawe procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje na wysoce
innowacyjnych rozwigzaniach, istnieje ryzyko, iz zwiekszenie skali jej wykorzystania z laboratoryjnej na przemystowg
moze skonczy¢ sie niepowodzeniem.

Powyzsze ryzyko moze sie zmaterializowac poprzez trudnosci w uzyskaniu rownie stabilnych parametréw technologii
w produkcji przemystowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, ze opracowana technologia moze
nie by¢ wystarczajgco efektywna dla niektorych proceséw produkcyjnych w przemysle (np. w wyniku nieuzyskania
dostatecznej wydajnosci procesu produkcyjnego).

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.7.2.11 Ryzyko zwigzane z dotarciem do klienta docelowego i realizacjq planow sprzedazy

Klientami XTPL bedg w szczegdlnosci koncerny zajmujace sie produkcjg urzadzen do produkcji elektroniki. Posiadajg one
dtugie kanaty komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, ze oferta sktadana przez Spotke o krétkiej historii rynkowej, jaka
jest XTPL, zostanie oceniona jako mato wiarygodna. Moze to prowadzi¢ do opdznienia w realizacji plandw sprzedazowych
Spotki lub nawet niepozyskania danego klienta. Jednakze wraz ze wzrostem sprzedazy, szczegdlnie urzadzen drukujacych,
systematycznie rosnie swiadomos¢ technologii XTPL zarowno u bezposrednich odbiorcow, jakimi sg obecnie instytuty
badawcze, jak i posrednich, tj. przemystowych partneréw z ktérymi wspotpracujg instytuty badawcze. Ponadto sama
Spodtka nawigzata szereg relacji z partnerami przemystowymi, czego efektem jest 9 projektéw realizowanych z takimi
partnerami.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
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3.7.2.12 Ryzyko pojawienia sie konkurencyjnego rozwigzania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane sg nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwigzania technologiczne.
Poréwnanie parametrow dostepnych obecnie rozwigzan z parametrami osigganymi w ramach technologii XTPL wskazuje,
w ocenie Spotki, ze konkurencyjne technologie oferujg rozwigzania o stabszych parametrach i czesto wyzszym koszcie
wytworzenia niz analogiczne wartosci przewidywane w przemystowym rozwigzaniu XTPL. Spotka podjeta dziatania majgce
na celu objecie opracowywanej kompleksowa technologii ochrong patentowg. Na Date Raportu ryzyko konkurencyjne
Spoétki mozna okresli¢ jako niskie, gdyz rozwijane rozwigzania s3 mniej efektywne od rozwigzan nad ktérymi pracuje
Spdtka. Nie mozna jednak wykluczy¢ pojawienia sie na rynku rozwigzan bardziej zaawansowanych technologicznie lub
bardziej efektywnych kosztowo. Istnieje rowniez ryzyko przeznaczenia przez podmioty konkurencyjnie istotnie wyzszych
naktadow na promocje dostepnych rozwigzan. Ryzyka te w sposob istotny mogg wptynac na perspektywy rozwoju Spotki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niskie

3.7.2.13 Ryzyko zwigzane z utratq pfynnosci finansowej oraz z dostepem do finansowania

Na Date Raportu przychody generowane przez Spotke ze sprzedazy produktow i ustug wzmocnione przychodami z tytutu
dotacji s w stanie zabezpieczy¢ jej dziatalno$¢ operacyjna. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na fakt, iz za wyjatkiem tuszéw,
Spotka nie osiggneta jeszcze stabilnych, powtarzalnych przychodoéw.

Istnieje rowniez ryzyko finansowania dziatalnosci w przypadku skalowania biznesu do wielkosci przemystowych. Jednakze
nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ pozyskiwania finansowania z kilku réznych Zrddet, tj. finansowanie dtuzne, projekty
dotacyjne oraz finansowanie kapitatem wtasnym (zyski i nowe emisje akgji).

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
3.7.2.14 Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantow

Dotacje i granty stanowig drugie zrédto (po emisjach akcji) finansowania badan i rozwoju Spétki. Istnieje ryzyko
nieuzyskania dotacji i grantow w odpowiedniej wysokosci co moze opdzni¢ prace badawczo-rozwojowe.

Niezaleznie, w przesztosci Spotka zawarta umowg o dotacje z NCBR, zgodnie z ktdrg NCBR upowazniony do wypowiedzenia
umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji gdy: (i) Emitent odmawia
przeprowadzenia kontroli lub jg utrudnia; (ii) Emitent dokonat zmian prawno-organizacyjnych zagrazajgcych realizacji
umowy lub nie poinformowat NCBR o zamiarze dokonania takich zmian; (iii) NCBR stwierdzi braki w przedtozonej
dokumentacji oddziatywania projektu na Srodowisko i nie zostang one w wyznaczonym terminie skorygowane lub
uzupetnione; (iv) beneficjent nie wywigzuje sie z obowigzkéw informacyjnych w trakcie realizacji projektu i w jego okresie
trwatosci; (v) wystgpig nieprawidtowosci w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie. W zwigzku z tym wystepuje
ryzyko wystgpienia zgdania przez NCBR zwrotu catosci lub czesci udzielonej Spdtce dotacji co moze mie¢ wptyw na
sytuacje finansowg Spotki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.7.2.15 Ryzyko zwiqzane z wdrozeniem wtasnych technologii przez potencjalnych klientow Spotki
Istotng grupe potencjalnych odbiorcéw technologii opracowanej przez Spoétki stanowig globalni producenci
komponentdéw do elektroniki (np. wyswietlaczy). Istnieje ryzyko, ze podmioty te, posiadajg znaczgce zasoby techniczno-
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organizacyjne, mogg opracowac wtasne rozwigzania w zakresie nanodruku, w zwigzku z czym produkt oferowany przez
Spodtke nie znajdzie sie w kregu zainteresowania tych podmiotow.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.7.2.16 Ryzyko wystqpienia zdarzen losowych

Spodtka jest eksponowana na ryzyko wystgpienia zdarzen nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych,
zarowno w obrebie wewnetrznym, jak i zewnetrznym), katastrofy, w tym naturalne, dziatania wojenne i inne. Mogg one
skutkowaé zmniejszeniem efektywnosci dziatalnosci Spotki albo jej catkowitym wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spotka
moze zostac narazona na poniesienie nieprzewidzianych kosztow.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.7.2.17 Ryzyko czynnika ludzkiego

W dziatalnos¢ produkcyjng Spétki zaangazowane sg osoby zatrudnione na podstawie umodw o prace oraz innych uméw
cywilnoprawnych. Czynnosci dokonywane przez te osoby w ramach pracy moga prowadzi¢ do powstania btedéw
spowodowanych nienalezytym wykonywaniem przez nich ich obowigzkéw. Takie dziatania mogg mie¢ charakter dziatan
zamierzonych badz nieumysinych i moga one doprowadzi¢ do zaktdcen i opdznienia w procesie komercjalizacji.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.7.2.18 Ryzyko zwigzane z awariq sprzetu wykorzystywanego w dziatalnosci Spétki i Grupy Kapitatowej

Dziatalnos¢ Spétki opiera sie w szczegdlnosci na prawidtowo dziatajgcym specjalistycznym sprzecie. Istnieje ryzyko, iz
w przypadku powazinej awarii sprzetu, ktéra bedzie niemozliwa do natychmiastowego usuniecia, Spétka moze zostac
zmuszona do czasowego wstrzymania czesci lub catosci swojej dziatalnosci, az do czasu usuniecia awarii. Awaria sprzetu
moze doprowadzi¢ takze do utraty danych stanowigcych element pracy nad produktem Spotki. Przerwa w dziatalnosci lub
utrata danych kluczowych dla danego projektu moze spowodowa¢ niemoznosé wykonania zobowigzan wynikajgcych
z aktualnych umoéw, a nawet utrate posiadanych kontraktow, co moze niekorzystnie wptynac na wyniki finansowe Spoétki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski
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3.7.2.19 Ryzyko zwiqzane z niewystarczajgcq ochrong ubezpieczeniowgq

Spodtka zawiera w toku dziatalnosci umowy ubezpieczen. Nie mozna jednak wykluczyé, ze w dziatalnosci Spoétki ziszczg sie
ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczajgcym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub wystgpig zdarzenia
nieprzewidziane nieobjete w zadnym zakresie ochrong ubezpieczeniowa. Takie zdarzenia mogg mie¢ negatywny wptyw
na wynik z dziatalnosci Spotki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.7.2.20 Ryzyko zwigzane z postepowaniami sgqdowymi i administracyjnymi

Wedtug dostepnych informacji, wobec Spétki nie toczy sie zadne postepowanie sgdowe ani administracyjne, majgce
istotny wptyw na jej dziatalnos¢. Jednak przyszta dziatalnos¢ Spotki w branzy sprzedazy bedzie rodzi¢ potencjalne ryzyko
zwigzane z ewentualnymi roszczeniami klientéw w odniesieniu do sprzedawanych produktow. Spdétka zawiera takze
umowy handlowe z zewnetrznymi podmiotami, na podstawie ktdérych obie strony zobowigzane sg do okreslonych
Swiadczen. Istnieje w zwigzku z tym ryzyko powstania sporéw i roszczen na tle uméw handlowych. Powstate spory lub
roszczenia mogg w negatywny sposéb wptyngé na renome Spétki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.7.2.21 Ryzyko zwigzane z transakcjami z podmiotami powigzanymi

Spotka zawiera transakcje z podmiotami powigzanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania przez organy
podatkowe metod okreslania przez Spoétke warunkédw rynkowych dla transakcji z podmiotami powigzanymi istnieje ryzyko
wystgpienia negatywnych dla Spotki konsekwencji podatkowych, co moze miec istotny negatywny wptyw na dziatalnosc,
sytuacje finansowa i wyniki dziatalnosci Spétki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.7.2.22 Ryzyko praw witasnosci intelektualnej i patentow aplikacyjnych

Technologia Spétki moze stanowié baze dla innych podmiotéw do rozwoju pochodnych lub powigzanych technologii.
Istnieje ryzyko, ze takie podmioty zdecyduja sie ztozy¢ patenty aplikacyjne bazujgce na technologii Spotki, w efekcie czego,
do komercyjnego wdrozenia danej technologii konieczne bedzie wspdtdziatanie Spoétki, jako posiadacza patentu
bazowego, z podmiotem trzecim, jako posiadaczem patentu aplikacyjnego. W zakresie praw wiasnosci intelektualnej,
Spodtka korzysta z utwordéw tworzonych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.7.2.23 Ryzyko zwigzane z umowami komercjalizacyjnymi

Spodtka, ze wzgledu na specyfike swojej dziatalnosci, moze stosowac rézne typy umow komercjalizacyjnych (umowy
licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedazy produktdw, umowy typu joint-venture). Nie mozna jednak wykluczy¢
ryzyka rynkowego polegajacego na nie znalezieniu partnera zainteresowanego zakupem lub komercjalizacjg. Na ryzyko
rynkowe wptywajg réwniez zmieniajgce sie strategie potencjalnych klientéw, zmiany wynikajace ze zmian w rynkowych
trendach a takze brak mozliwosci dotarcia do oséb decyzyjnych. Ponadto nalezy réwniez wzigé¢ pod uwage ryzyko
niedotrzymania warunkéw umowy przez drugg strone lub ryzyko niezrealizowania jej zapiséw przez Emitenta w zwigzku
ze zmaterializowaniem sie ktérego$ z ryzyk opisanych powyzej. Wystgpienie jakiejkolwiek z tych okolicznosci moze
negatywnie wptynaé¢ na dziatalnos¢ Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.8 AKCJE | AKCJONARIAT

3.8.1 Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu na Dzien Bilansowy byta nastepujaca (akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% ogdlnej liczby

gtosow na Walnym Zgromadzeniu):

Liczba %
. X . % wszystkich | | ) .

L.p. | Akcjonariusz posiadanych akaji Liczba glosow | wszystkich
akcji glosow

1. Dr Filip Granek 328 498 14,26 328 498 14,26

2. Deutsche Balaton Group* 306 297 13,29 306 297 13,29

3 Sebastian Mfodzinski 154 998 9,64 154 998 9,64

4 ACATIS Investment 188 564 8,18 188 564 8,18

5 Pankiewicz Venture sp. k. 150 000 6,51 150 000 6,51

6. Pozostali 1175 865 51,03 1175 865 51,03

RAZEM 2304 222 100,0% 2304 222 100,0%

* Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG

W Okresie Sprawozdawczym Emitent otrzymat od akcjonariuszy nastepujgce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej:

1)

2)

3)

4)

5)

w dniu 10 marca 2023 roku Emitent otrzymat od akcjonariusza Sebastiana Mtodziriskiego zawiadomienie, zgodnie
z ktérym Sebastian Mtodziniski zbyt 50.000 akcji Emitenta. Szczegdty w raporcie biezgcym ESPI nr 8/2023 z dnia 13
marca 2023 roku;

w dniu 7 sierpnia 2023 roku do Emitenta wptyneto zawiadomienie sporzadzone przez dr Filipa Granka w sprawie
zmniejszenia udziatu w ogdlnej liczbie gtoséw na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (z 16,11% do 14,26%). Szczegoty
w raporcie biezgcym ESPI nr 43/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku;

w dniu 3 listopada 2023 roku do Emitenta wptyneto zawiadomienie sporzadzone przez akcjonariuszy Spotki
(Deutsche Balaton Group) o przekroczeniu progu 5% na skutek nabycia akcji Spotki. Szczegdty w raporcie biezagcym
ESPI nr 53/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku;

w dniu 14 grudnia 2023 roku wptyneto do Spétki zawiadomienie sporzadzone przez akcjonariusza Spotki Leonarto
VC Pankiewicz Spotka jawna Spétka komandytowa o zmniejszeniu sie udziatu akcjonariusza na skutek zbycia 188
564 akcji Spotki. Szczegdty w raporcie biezgcym ESPI nr 58/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku;

w dniu 14 grudnia 2023 roku wptyneto do Spétki zawiadomienie sporzadzone przez akcjonariusza Spotki Leonarto
Funds SCSp o zwiekszeniu sie udziatu w ogdlnej liczbie gloséw na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na skutek
nabycia 188 564 akcji Spotki. Szczegdty w raporcie biezacym ESPI nr 59/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku.
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Struktura akcjonariatu na Date Raportu byta nastepujgca (akcjonariusze posiadajgcy co najmniej 5% ogdlnej liczby gtosow
na Walnym Zgromadzeniu):

Liczba . %
L.p. | Akcjonariusz posiadanych % _‘_NSZYStkICh Liczba gloséw | wszystkich
akcji akeji gtosow
1. Dr Filip Granek 328 498 13,98 328 498 13,98
2. Deutsche Balaton Group* 336939 14,34 336939 14,34
3 Leonarto Funds SCSp. 257 564 10,96 257 564 10,96
4 ACATIS Investment 234 692 9,99 234 692 9,99
5 Sebastian Mfodziriski 154 998 6,60 154 998 6,60
6 Esaliens TFI SA 120776 5,14 120776 5,14
7 Pozostali 916 410 39,00 916 410 39,00
RAZEM 2 349 877 100,0% 2 349 877 100,0%

* Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG
3.8.2 Akcje w posiadaniu oséb zarzadzajacych i nadzorujacych

Stan posiadania na | Stan

L.p. | Imie i nazwisko Stanowisko dzien 31 grudnia | posiadania na
2023 Date Raportu
1. Dr Filip Granek Prezes Zarzadu 328 498 328 498
2. Jacek Olszanski Cztonek Zarzgdu 9250 9250
3. Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczgcy Rady Nadzorczej - -
4, Dr Bartosz Wojciechowski Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej 1240 1240

5. Prof. dr hab. Herbert Wirth | Cztonek Rady Nadzorczej - -

6. Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej - -

7. Beata Turlejska Cztonek Rady Nadzorczej - -

3.8.3 Warranty na akcje w posiadaniu os6b zarzadzajacych i nadzorujacych

Stan posiadania na | Stan
L.p. | Imie i nazwisko Stanowisko dzien 31 grudnia | posiadania na

2023 Date Raportu
1. Dr Filip Granek Prezes Zarzadu 5000 5000
2. Jacek Olszanski Cztonek Zarzadu 5000 5000
3. Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczacy Rady Nadzorczej - -
4, Dr Bartosz Wojciechowski | Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej - -
5. Prof. dr hab. Herbert Wirth | Cztonek Rady Nadzorczej - -
6. Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej - -
7. Beata Turlejska Cztonek Rady Nadzorczej - -
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3.8.4 Nabycie akcji wtasnych
Nie dotyczy. Spotka nie nabyta w roku obrotowym akcji wtasnych.

3.8.5 System kontroli akcji pracowniczych

Podczas NWZA Spétki 24 kwietnia 2019 roku akcjonariusze przegtosowali pakiet uchwat wprowadzajgcy w Spdtce nowy
program motywacyjny. Objat on kluczowg kadre XTPL S.A. i XTPL Inc., a obowigzywac¢ bedzie do 2021 roku. Jego filarem
sg warranty (opcje na akcje), uprawniajagce do objecia nie wiecej niz 182.622 akcji serii R. Cena objecia akcji przez
beneficjentow programu ustalona zostanie na poziomie wartosci rynkowej XTPL w momencie uchwalenia programu t;j.
165,84 zt. Emisja warunkowa pod warranty zostanie zrealizowana stopniowo, w latach 2021-2029. Zgodnie z zatozeniami
utworzonego programu motywacyjnego uzyskiwanie uprawnien bedzie nastepowato corocznie. Zasila go réwniez
niewykorzystane akcje ze starego programu motywacyjnego i dodatkowo - w niewielkim stopniu (ok. 2% kapitatu) - emisja
akcji serii P (w celu uzupetnienia puli w zwigzku ze zwiekszeniem liczby uczestnikdw programu). W efekcie, program
whiesie maksymalne korzysci dla budowania wartosci XTPL, jednoczes$nie nie powodujac odczuwalnego ,rozwodnienia”
akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy. Decyzja o przyznaniu akcji lub warrantéw jest uznaniowa i podejmuje jg Rada
Nadzorcza (w stosunku do Cztonkéw Zarzadu) albo Zarzad (w stosunku do pozostatych uprawnionych).

Spoétka konsekwentnie realizuje plany zwigzane z wdrozeniem i realizacja programu motywacyjnego opartego na
standardach stosowanych w spétkach technologicznych operujgcych w Dolinie Krzemowej. Programy tego typu pozwalajg
pozyskac i utrzymac najzdolniejszych specjalistdw nie tylko w Polsce, ale i m.in. w USA. System, w ktérym kluczowa kadra
uczestniczy w ewentualnym sukcesie finansowym, jest w opinii Spétki jednym z najbardziej istotnych czynnikéw mogacych
sie przyczynic do szybkiego wzrostu i ekspansji rynkowej, co wazne, bez zwiekszania biezagcych wydatkéw gotédwkowych.

Aby ograniczy¢ ewentualne negatywne efekty zwigzane ze sprzedazg akcji przez osoby uczestniczgce w programie
motywacyjnym, w tym aby ograniczy¢ potencjalny efekt okresowego zwiekszenia podazy akcji na rynku, regulamin
programu motywacyjnego przewiduje, ze Zarzad Spotki, a w przypadku oséb uprawnionych bedgcych Cztonkami Zarzadu
- Rada Nadzorcza, moze uzalezni¢ nabycie lub objecie akcji od uprzedniego zawarcia ze Spétka umowy ograniczajacej
zbywalnos¢ akcji (lock-up) na zasadach okreslonych odpowiednio przez Zarzad Spétki lub Rade Nadzorczg.

3.8.6 Obecnos¢ na rynku gietdowym

3.8.6.1 XTPL S.A. na Gietdzie Papierow Wartosciowych w Warszawie

Spdtka posiada status spotki publicznej (gietdowej), ktorej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku
na rynku regulowanym (rownolegtym) prowadzonym przez Gietde Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A..

Ticker GPW XTP

ISIN PLXTPLO00018

Liczba akcji 2349 877

Free float 39,00%

Indeksy WIG-Poland, WIGtech, WIGtech Total Return, INNOVATOR
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Raporty analityczne

W 2020 Stifel Europe Bank AG (MainFirst Bank AG) rozpoczat wydawanie rekomendacji dla XTPL, jako pierwszej polskiej
spotki objetej analizami tego banku. Stifel to europejska instytucja z sektora ustug finansowych, specjalizujaca sie
w obszarach Equity Brokerage, Investment Banking i Fixed Income. Zakresem swoich analiz obejmuje obecnie akcje 400
spotek, gtéwnie z Europy. Grupa Stifel jest szczegdlnie silna, jesli chodzi o wspdtprace z inwestorami z obszaru technologii
z wielu krajow, w tym ze Stanow Zjednoczonych. Dystrybutorem raportéw analitycznych w Polsce jest Erste Securities.
Historia rekomendacji wydanych przez Stifel Europe Bank AG dla XTPL S.A.:

Data publikacji

Instytucja Analityk Rekomendacja Cena docelowa raportu

Stifel Europe Bank AG Florian Pfeilschifter kupuj 225 PLN 05.01.2022
Stifel Europe Bank AG Florian Pfeilschifter kupuj 225 PLN 30.09.2021
Stifel Europe Bank AG Florian Pfeilschifter kupuj PLN 225 02.062021
Stifel Europe Bank AG Florian Pfeilschifter kupuj PLN 210 29.042021
MainFirst Bank AG Florian Pfeilschifter kupuj PLN 210 30.09.2020
MainFirst Bank AG Florian Pfeilschifter kupuj PLN 210 02.09.2020
MainFirst Bank AG Florian Pfeilschifter kupuj PLN 210 24.04.2020
MainFirst Bank AG Florian Pfeilschifter kupuj PLN 215 24.02.2020

Research jest dystrybuowany do polskich inwestorow instytucjonalnych przez Erste Securities Polska S.A

3.8.6.2 XTPL S.A. na Gietdzie Papierow Wartosciowych we Frankfurcie

Od marca 2020 Spotka jest takze notowana na Open Market przy Deutsche Borse we Frankfurcie (ticker FRA: 5C8).

W zakresie sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa i Spétka stosuje zasady MSR/MSSF.

Rok obrotowy Spétki i Grupy Kapitatowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
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3.9 tad korporacyjny

3.9.1 Informacja ogdlna

Od 20 lutego 2019 roku akcje Emitenta s notowane na rynku regulowanym (réwnolegtym) prowadzonym przez GPW
w zwigzku z czym Emitent podlega Od lipca 2021 roku Emitent podlega zbiorowi zasad tadu korporacyjnego okreslonemu
uchwale Rady Gietdy z dnia 29 marca 2021 r. dotyczacej przyjecia ,,Dobrych Praktyk Spétek Notowanych na GPW 2021”
(DPSN 2021). Zbidr zasad fadu korporacyjnego (2021) jest publicznie dostepny na stronie internetowej Gietdy Papieréow
Wartosciowych w Warszawie S.A. https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021

3.9.2 Zakres stosowania zasad tadu korporacyjnego na rynku regulowanym (DSPN 2021) na Dzier Raportu

W zakresie dokumentu “Dobre Praktyki Spotek Notowanych na GPW 2021”, Emitent przestrzega zasad tam wskazanych.
Wedtug aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spétka nie stosuje 12 zasad: 1.3.1.,1.3.2,,1.4,,1.4.1.,,1.4.2,, 2.1,
2.2,2.11.6.,3.4,3.5,4.1.,4.3.

POLITYKA INFORMACYJNA | KOMUNIKACIJA Z INWESTORAMI

W interesie wszystkich uczestnikow rynku i swoim wiasnym spoétka gietdowa dba o nalezyta komunikacje
z interesariuszami, prowadzac przejrzystq i rzetelng polityke informacyjna.

1.1. Spoétka prowadzi sprawng komunikacje z uczestnikami rynku kapitatowego, rzetelnie informujac o sprawach jej
dotyczacych. W tym celu spétka wykorzystuje roznorodne narzedzia i formy porozumiewania sie, w tym przede wszystkim
korporacyjng strone internetowg, na ktérej zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestoréow.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spétki : Spotka prowadzi strone internetowq, w tym przeznaczonq dla uczestnikow rynku kapitatowego, na
ktdrej zamieszcza wszystkie istotne dokumenty korporacyjne, statut spotki, raporty okresowe i biezgce oraz inne
dokumenty informacyjne, w tym prezentacje kwartalne nt. osiggnietych wynikow w danym okresie. Obecnie Spétka nie
udostepnia na swojej stronie internetowej odpowiedzi udzielonych inwestorom oraz akcjonariuszom poprzez
korespondencje elektronicznq. Zarzqd Spdtki rozwaza wdrozenie przedmiotowej praktyki publikacji tego typu
korespondencji w najblizszej przysztosci. Spotka dotychczas nie publikowata takze nagran ze spotkan inwestorskich, Zarzqd
rozwazy mozliwos¢ wdrozenia przedmiotowej praktyki poprzez kanat YouTube prowadzony przez Spotke i dostepny
poprzez jej strone internetowq.

1.2. Spétka umozliwia zapoznanie sie z osiggnietymi przez nig wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym
w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu okresu sprawozdawczego, a jezeli z uzasadnionych powoddw nie jest to
mozliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstepne szacunkowe wyniki finansowe.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spétki : Spotka prowadzi prace nad sporzqdzeniem raportéow okresowych od chwili zakonczenia okresu
sprawozdawczego, wczesniej wyznaczajgc terminy publikacji tychze raportow, ktore pozwalajg na przedstawienie
wynikow finansowych mozliwie najszybciej po zakoriczeniu okresu sprawozdawczego, z zachowaniem najwyzszej
rzetelnosci. Dlatego tez Spotka nie planuje publikacji szacunkowych wynikéw finansowych, poprzedzajgcych publikacje
stosownego raportu okresowego.

1.3. W swojej strategii biznesowej spotka uwzglednia rowniez tematyke ESG, w szczegdlnosci obejmujgca:

1.3.1. zagadnienia Srodowiskowe, zawierajagce mierniki i ryzyka zwigzane ze zmianami klimatu i zagadnienia
zrownowazonego rozwoju;

Zasada nie jest stosowana.
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Komentarz spétki : W przyjetym przez Spétke modelu biznesowym oraz celach strategicznych, nie zostaty bezposrednio i
wprost wyrazone kwestie zagadnieri srodowiskowych i ryzyka zmian klimatu. Jest to rowniez zwigzane z rodzajem
dziatalnosci prowadzonej przez Spotke, ktora nie ma znamion znaczqcej szkodliwosci wptywajqgcej na srodowisko. Jednakze
Zarzqd oraz Pracownicy Spotki posiadajq Swiadomosc ekologiczng i podejmujq dziatania, ktore majg na celu ograniczenie
ryzyka zmian klimatu oraz dbafos¢ o rozwdj Spotki z poszanowaniem dla srodowiska naturalnego. W przypadku
aktualizacji przez Spotke przyjetej strategii rozwoju, Spotka opracuje i uwzgledni w niej rowniez tematyke ESG.

1.3.2. sprawy spoteczne i pracownicze, dotyczace m.in. podejmowanych i planowanych dziatarh majgcych na

celu zapewnienie réwnouprawnienia ptci, nalezytych warunkéw pracy, poszanowania praw pracownikéw, dialogu ze
spotecznosciami lokalnymi, relacji z klientami.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spétki : W przyjetym przez Spotke modelu biznesowym oraz celach strategicznych, nie zostaty bezposrednio
i wprost wyrazone kwestie dotyczgce spraw spotfecznych i pracowniczych. Spotka stosuje obowiqzujgce przepisy prawa
pracy w zakresie warunkdw pracy, poszanowania praw pracowniczych, zachowania réwnouprawnienia i braku
dyskryminacji. W tym zakresie Spotka wdrozyta procedure przeciwdziatania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu
w Srodowisku pracy. Jednoczesnie w zakresie relacji ze spotecznosciami lokalnymi oraz klientami, Spétka oraz jej Zarzqd i
pracownicy stosujq zasady wzajemnego szacunku oraz zyczliwosci, stuzqc wiedzg m.in. poprzez udziat w stowarzyszeniach
biznesowych. W przypadku aktualizacji przez Spotke przyjetej strategii rozwoju, Spotka opracuje i uwzgledni w niej réwniez
powyzZszq tematyke.

1.4.W celu zapewnienia nalezytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjetej strategii biznesowej spoétka
zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat zatozen posiadanej strategii, mierzalnych celdéw, w tym
zwtaszcza celéw dtugoterminowych, planowanych dziatan oraz postepdéw w jej realizacji, okreslonych za pomoca
miernikow, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spotki : Zapewniajqc nalezytq oraz rzetelng komunikacje z interesariuszami, Spétka zamieszcza na swojej
stronie internetowej (w oddzielnym serwisie dedykowanym inwestorom oraz akcjonariuszom) swojq strategie biznesowg.
Z uwagi na specyfike dziatalnosci Spotki, strategia ta nie uwzglednia tematyki ESG oraz finansowych i niefinansowych
miernikéw. W przypadku aktualizacji przez Spotke przyjetej strategii rozwoju, Spétka opracuje i uwzgledni w niej rowniez
zagadnienia dotyczqce obszaru ESG.

1.4.1. objasnia¢, w jaki sposdb w procesach decyzyjnych w spétce i podmiotach z jej grupy uwzgledniane sg kwestie
zwigzane ze zmiang klimatu, wskazujgc na wynikajgce z tego ryzyka;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spotki : Z uwagi na specyfike dziatalnosci, ktorej wptyw na srodowisko oraz zmiany klimatyczne jest
marginalny, Spétka nie uwzglednita w swojej strategii rozwoju kwestii ESG. Jednakze, Zarzqd oraz pracownicy Spotki
posiadajg wysokq swiadomosc¢ ekologiczng i podejmujq dziatania stuzqce rozwojowi Spétki z poszanowaniem dla
Srodowiska naturalnego. W przypadku aktualizacji przez Spotke przyjetej strategii rozwoju, Spétka opracuje i uwzgledni
W niej rowniez powyzszq tematyke.

1.4.2. przedstawia¢ wartos¢ wskaznika rownosci wynagrodzen wyptacanych jej pracownikom, obliczanego jako
procentowa rdznica pomiedzy srednim miesiecznym wynagrodzeniem (z uwzglednieniem premii, nagrod i innych
dodatkdéw) kobiet i mezczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiaé informacje o dziataniach podjetych w celu likwidacji
ewentualnych nieréwnosci w tym zakresie, wraz z prezentacjg ryzyk z tym zwigzanych oraz horyzontem czasowym,
w ktérym planowane jest doprowadzenie do réwnosci.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spétki : Z uwagi na specyfike swojej dziatalnosci, podanie wskazanego powyzej zakresu danych, nie
odzwierciedlatoby w sposdb rzetelny rzeczywistej sytuacji w zakresie rownosci wynagrodzen w podziale na ptec. Spdtka
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przyjeta wewnetrzne zasady wynagradzania pracownikéw, ktore w pierwszej kolejnosci premiujq wiedze oraz
doswiadczenie, bez wzgledu na pftec.

1.5. Co najmniej raz w roku spotka ujawnia wydatki ponoszone przez nig i jej grupe na wspieranie kultury, sportu, instytucji
charytatywnych, mediéw, organizacji spotecznych, zwigzkéw zawodowych itp. Jezeli w roku objetym sprawozdaniem
spotka lub jej grupa ponosity wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatkow.

Zasada jest stosowana.

1.6. W przypadku spotki nalezgcej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartat, a w przypadku pozostatych nie
rzadziej niz raz w roku, spétka organizuje spotkanie dla inwestoréw, zapraszajac na nie w szczegdlnosci akcjonariuszy,
analitykéw, ekspertéw branzowych i przedstawicieli medidw. Podczas spotkania zarzad spotki prezentuje i komentuje
przyjeta strategie i jej realizacje, wyniki finansowe spétki i jej grupy, a takze najwazniejsze wydarzenia majgce wptyw na
dziatalnosc¢ spoftki i jej grupy, osiggane wyniki i perspektywy na przysztos¢. Podczas organizowanych spotkan zarzad spoétki
publicznie udziela odpowiedzi i wyjasnier na zadawane pytania.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spétki : Pomimo, Ze Spotka obecnie nie nalezy do indeksow WIG20, mWIG40, to regularnie organizuje
spotkania wynikowe z inwestorami, podczas ktérych omawia osiggniete wyniki finansowe, najwazniejsze wydarzenia oraz
realizacje celow strategicznych Podczas tych spotkan Zarzqd Spotki udziela takze odpowiedzi na pytania ze strony
inwestorow. Ponadto, Spotka regularnie kontaktuje sie z mediami informujqgc o najwazniejszych wydarzeniach, zas Zarzgd
udziela komentarzy i wywiaddw w tym zakresie.

1.7. W przypadku zgtoszenia przez inwestora zgdania udzielenia informacji na temat spétki, spétka udziela odpowiedzi
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni.

Zasada jest stosowana.

ZARZAD | RADA NADZORCZA

W celu osiggniecia najwyiszych standardéw w zakresie wykonywania przez zarzad i rade nadzorczg spoétki swoich
obowigzkow i wywigzywania sie z nich w sposéb efektywny, w skfad zarzadu i rady nadzorczej powotywane sa
wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie kompetencje, umiejetnosci i doswiadczenie.

Cztonkowie zarzadu dziatajg w interesie spétki i ponoszg odpowiedzialnos¢ za jej dziatalnos¢. Do zarzadu nalezy
w szczegolnosci przywddztwo w spétce, zaangazowanie w wyznaczanie jej celow strategicznych i ich realizacja oraz
zapewnienie spotce efektywnosci i bezpieczenstwa.

Cztonkowie rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowigzkéw w radzie nadzorczej kieruja
sie w swoim postepowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezaleznoscig wtasnych opinii i osagdéw, dziatajgc
w interesie spotki.

Rada nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizujac sytuacje spoétki na tle branzy i rynku na podstawie materiatow
przekazywanych jej przez zarzad spoétki oraz systemy i funkcje wewnetrzne spoétki, a takze pozyskiwanych spoza niej,
wykorzystujac wyniki prac swoich komitetow. Rada nadzorcza w szczegdlnosci opiniuje strategie spotki i weryfikuje
prace zarzagdu w zakresie osiggania ustalonych celéw strategicznych oraz monitoruje wyniki osiggane przez spotke.

2.1. Spotka powinna posiadac polityke réznorodnosci wobec zarzadu oraz rady nadzorczej, przyjeta odpowiednio przez
rade nadzorczg lub walne zgromadzenie. Polityka réznorodnosci okresla cele i kryteria réznorodnosci m.in. w takich
obszarach jak pte¢, kierunek wyksztatcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doswiadczenie zawodowe, a takze wskazuje
termin i sposéb monitorowania realizacji tych celdw. W zakresie zrdznicowania pod wzgledem pfci warunkiem
zapewnienia réznorodnosci organdw spotki jest udziat mniejszosci w danym organie na poziomie nie nizszym niz 30%.
Zasada nie jest stosowana.
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Komentarz spétki : Spotka nie posiada opracowanej polityki réznorodnosci. Spotka zatrudnia osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, nie réznicujgc wieku lub pfci. Przy wyborze kandydatow na
cztonkow organdw nadzorujgcych i zarzqdzajgcych, organy do tego uprawnione kierujq sie interesem Spotki i jej
akcjonariuszy, biorgc pod uwage odpowiednie kwalifikacje kandydatéw, ich umiejetnosci i efektywnosc.

2.2. Osoby podejmujace decyzje w sprawie wyboru cztonkdw zarzgdu lub rady nadzorczej spétki powinny zapewnic
wszechstronnos¢ tych organdw poprzez wybdr do ich sktadu oséb zapewniajgcych réznorodnos¢, umozliwiajgc m.in.
osiggniecie docelowego wskaznika minimalnego udziatu mniejszosci okreslonego na poziomie nie nizszym niz 30%,
zgodnie z celami okreslonymi w przyjetej polityce réznorodnosci, o ktérej mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spétki : Spotka nie posiada opracowanej polityki réznorodnosci. Spotka zatrudnia osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe nie réznicujgc wieku lub pfci. Aktualnie w organach Spétki
przewage stanowiq mezczyzni. Przy wyborze kandydatow na cztonkdw organdw nadzorujgcych i zarzqdzajgcych, organy
do tego uprawnione kierujq sie interesem Spotki i jej akcjonariuszy, biorgc pod uwage odpowiednie kwalifikacje
kandydatdw, ich umiejetnosci i efektywnosc.

2.3. Przynajmniej dwdch cztonkdw rady nadzorczej spetnia kryteria niezalezno$ci wymienione w ustawie z dnia 11 maja
2017 r. o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a takze nie ma rzeczywistych i istotnych
powigzan z akcjonariuszem posiadajagcym co najmniej 5% ogdlnej liczby gtosow w spoice.

Zasada jest stosowana.

2.4. Gtosowania rady nadzorczej i zarzagdu sg jawne, chyba ze co innego wynika z przepiséw prawa.
Zasada jest stosowana.

2.5. Cztonkowie rady nadzorczej i zarzadu gtosujacy przeciw uchwale moga zgtosi¢ do protokotu zdanie odrebne.
Zasada jest stosowana.

2.6. Petnienie funkcji w zarzadzie spétki stanowi gtéwny obszar aktywnosci zawodowej cztonka zarzadu. Cztonek zarzadu
nie powinien podejmowac¢ dodatkowej aktywnosci zawodowej, jezeli czas poswiecony na takg aktywnos¢ uniemozliwia
mu rzetelne wykonywanie obowigzkéw w spétce.

Zasada jest stosowana.

2.7. Petnienie przez cztonkdéw zarzadu spétki funkcji w organach podmiotow spoza grupy spétki wymaga zgody rady
nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.8. Cztonkowie rady nadzorczej powinni by¢é w stanie poswieci¢ niezbedng ilo$¢ czasu na wykonywanie swoich
obowigzkow.
Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczacy rady nadzorczej nie powinien taczy¢ swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu
dziatajgcego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spotka, adekwatnie do jej wielkosci i sytuacji finansowej, deleguje srodki administracyjne i finansowe konieczne do
zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorcze;j.
Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnosciami wynikajgcymi z przepiséw prawa raz w roku rada nadzorcza sporzgdza i przedstawia
zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o ktéorym mowa powyzej,
zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat sktadu rady i jej komitetéw ze wskazaniem, ktérzy z cztonkdw rady spetniajg kryteria
niezaleznosci okreslone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, a takze ktdrzy sposrdd nich nie majg rzeczywistych i istotnych powigzan z akcjonariuszem posiadajgcym co
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najmniej 5% ogdlnej liczby gtoséw w spétce, jak rowniez informacje na temat sktadu rady nadzorczej w kontekscie jej
réoznorodnosci;
Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie dziatalnosci rady i jej komitetéw;
Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocene sytuacji spotki w ujeciu skonsolidowanym, z uwzglednieniem oceny systemow kontroli wewnetrznej,
zarzadzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnetrznego, wraz z informacjg na temat dziatan, jakie rada
nadzorcza podejmowata w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym
zwtaszcza dotyczace raportowania i dziatalnosci operacyjnej;

Zasada jest stosowana.

2.11.4. ocene stosowania przez spotke zasad tadu korporacyjnego oraz sposobu wypetniania obowigzkéw informacyjnych
dotyczacych ich stosowania okreslonych w Regulaminie Gietdy i przepisach dotyczgcych informacji biezacych
i okresowych przekazywanych przez emitentéow papieréw wartosciowych, wraz z informacjg na temat dziatan, jakie rada
nadzorcza podejmowata w celu dokonania tej oceny;

Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocene zasadnosci wydatkéw, o ktérych mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.

2.11.6. informacje na temat stopnia realizacji polityki réznorodnosci w odniesieniu do zarzadu i rady nadzorczej, w tym
realizacji celdw, o ktérych mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spétki : Zasada nie jest stosowana, jako Ze spotka nie stosuje zasady 2.1. Spétka nie posiada opracowanej
polityki réznorodnosci. Spotka zatrudnia osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, nie
réznicujgc wieku lub pfci. Przy wyborze kandydatdw na cztonkéw organdw nadzorujqgcych i zarzgdzajgcych, organy do
tego uprawnione kierujq sie interesem Spétki i jej akcjonariuszy, biorgc pod uwage odpowiednie kwalifikacje kandydatdw,
ich umiejetnosci i efektywnosc.

SYSTEMY | FUNKCJE WEWNETRZNE
Sprawnie dziatajgce systemy i funkcje wewnetrzne s3 nieodzownym narzedziem sprawowania nadzoru nad spoétka.
Systemy obejmujq spotke i wszystkie obszary dziatania jej grupy, ktére majg istotny wptyw na sytuacje spétki.

3.1. Spdtka gietdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnetrznej, zarzagdzania ryzykiem oraz nadzoru zgodnosci
dziatalnosci z prawem (compliance), a takze skuteczng funkcje audytu wewnetrznego, odpowiednie do wielkosci spotki
i rodzaju oraz skali prowadzonej dziatalnosci, za dziatanie ktorych odpowiada zarzad.

Zasada jest stosowana.

3.2. Spotka wyodrebnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczegdlnych systeméw lub funkcji,
chyba ze nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spétki lub rodzaj jej dziatalnosci.
Zasada nie dotyczy spotki.

Komentarz spétki : Ze wzgledu na rozmiar Spotki oraz skale dziatalnosci Spotka nie ma w swojej strukturze odrebnej
jednostki odpowiedzialnej za zarzqdzanie ryzykiem i compliance. Wszystkie zadania wynikajgce z tych obszarow
wykonywane sq bezposrednio przez Zarzqd i nadzorowane przez Komitet Audytu. Obecna struktura zapewnia prawidtowq
kontrole w tym zakresie. Spotka nie wyklucza jednak wyodrebnienia odpowiednich jednostek organizacyjnych
w przysztosci, jezeli bedzie to uzasadnione z uwagi na skale lub rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez Spotke.
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3.3. Spodtka nalezaca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powotuje audytora wewnetrznego kierujgcego funkcjg
audytu wewnetrznego, dziatajacego zgodnie z powszechnie uznanymi miedzynarodowymi standardami praktyki
zawodowe] audytu wewnetrznego. W pozostatych spétkach, w ktérych nie powotano audytora wewnetrznego
spetniajgcego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jezeli petni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje
oceny, czy istnieje potrzeba powotania takiej osoby.

Zasada jest stosowana.

3.4. Wynagrodzenie oséb odpowiedzialnych za zarzadzanie ryzykiem i compliance oraz kierujgcego audytem
wewnetrznym powinno by¢ uzaleznione od realizacji wyznaczonych zadan, a nie od krétkoterminowych wynikow spétki.
Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spotki : Spotka nie ma w swojej strukturze odrebnej jednostki odpowiedzialnej za zarzqdzanie
ryzykiem compliance. Wszystkie zadania wynikajgce z tych obszaréw wykonywane sq bezposrednio przez Zarzqd
i nadzorowane przez Komitet Audytu. Obecna struktura zapewnia prawidtowq kontrole w tym zakresie. Spdtka nie
wyklucza jednak wyodrebnienia odpowiednich jednostek organizacyjnych w przysztosci, jeZeli bedzie to uzasadnione
z uwagi na skale lub rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez Spétke.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarzadzanie ryzykiem i compliance podlegaja bezposrednio prezesowi lub innemu
cztonkowi zarzadu.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spétki : Spotka nie ma w swojej strukturze odrebnej jednostki odpowiedzialnej za zarzqdzanie ryzykiem
icompliance. Wszystkie zadania wynikajgce z tych obszaréow wykonywane sq bezposrednio przez Zarzqd. Obecna
struktura zapewnia prawidtowq kontrole w tym zakresie. Spétka nie wyklucza jednak wyodrebnienia odpowiednich
jednostek organizacyjnych w przysztosci, jezeli bedzie to uzasadnione z uwagi na skale lub rodzaj dziatalnosci prowadzonej
przez Spotke.

3.6. Kierujacy audytem wewnetrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarzadu, a funkcjonalnie przewodniczagcemu
komitetu audytu lub przewodniczgcemu rady nadzorczej, jezeli rada petni funkcje komitetu audytu.

Zasada jest stosowana.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 majg zastosowanie réwniez w przypadku podmiotow z grupy spétki o istotnym znaczeniu dla jej
dziatalnosci, jesli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadan.
Zasada nie dotyczy spotki.

Komentarz spétki : Spotka nie posiada podmiotow w swojej grupie, ktore miatyby istotne znaczenie dla jej dziatalnosci.
3.8.Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnetrzny, a w przypadku braku wyodrebnienia w spodfce
takiej funkcji zarzad spétki, przedstawia radzie nadzorczej ocene skutecznosci funkcjonowania systemow i funkgji,
o ktérych mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada jest stosowana.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skutecznos¢ systemow i funkcji, o ktérych mowa w zasadzie 3.1, w oparciu miedzy innymi
o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezposrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarzad spétki, jak
rowniez dokonuje rocznej oceny skutecznosci funkcjonowania tych systemoéw i funkcji, zgodnie z zasadg 2.11.3.
W przypadku gdy w spétce dziata komitet audytu, monitoruje on skutecznos$¢ systemow i funkcji, o ktérych mowa
w zasadzie 3.1, jednakze nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skutecznosci funkcjonowania tych
systemow i funkcji.

Zasada jest stosowana.

3.10. Co najmniej raz na pieé lat w spofce nalezacej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez
niezaleznego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przeglad funkcji audytu wewnetrznego.
Zasada nie dotyczy spotki.
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Komentarz spotki : Spotka nie nalezy do indeksow WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

WALNE ZGROMADZENIE | RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI
Zarzad spotki gietdowej i jej rada nadzorcza powinny zachecac akcjonariuszy do zaangazowania sie w sprawy spoftki,
wyrazajgcego sie przede wszystkim aktywnym, osobistym lub przez petnomocnika, udziatem w walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie powinno obradowaé¢ z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dazy¢ do tego, by
podejmowane uchwaty nie naruszaty uzasadnionych intereséw poszczegolnych grup akcjonariuszy.

Akcjonariusze biorgcy udziat w walnym zgromadzeniu wykonujg swoje uprawnienia w sposdb nienaruszajacy dobrych
obyczajow. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni przybywac na walne zgromadzenie przygotowani.

4.1.Spotka powinna umozliwi¢ akcjonariuszom udziat w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu srodkéw komunikacji
elektronicznej (e-walne), jezeli jest to uzasadnione z uwagi na zgtaszane spdtce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest
w stanie zapewnic infrastrukture techniczng niezbedng dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spotki : Brak zastosowania sie Spotki do powyzszej zasady motywowany jest wysokim kosztem zapewnienia
odpowiedniego sprzetu i mozliwosci technicznych, pozwalajgcych na realizowanie wynikajgcych z niej obowigzkow. Spdtka
przestrzega obowiqzujgcego w tym zakresie Statutu, przepisow prawa oraz prowadzi stosowng polityke informacyjng.
4.2. Spoétka ustala miejsce i termin, a takze forme walnego zgromadzenia w sposéb umozliwiajgcy udziat w obradach jak
najwiekszej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spétka doktada réwniez staran, aby odwotanie walnego zgromadzenia,
zmiana terminu lub zarzadzenie przerwy w obradach nastepowaty wytgcznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie
uniemozliwiaty lub nie ograniczaty akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.

4.3.Spotka zapewnia powszechnie dostepna transmisje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spotki : Aktualna struktura akcjonariatu Spotki nie uzasadnia potrzeby zapewnienia powszechnie dostepnej
transmisji z obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Brak zastosowania sie Spotki do powyzZszej zasady
motywowany jest ponadto wysokim kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzetu i mozliwosci technicznych,
pozwalajgcych na realizowanie wynikajgcych z niej obowigzkow. Spdtka przestrzega obowiqzujgcego w tym zakresie
Statutu, przepisow prawa oraz prowadzi stosownq polityke informacyjng, co umozliwia wtasciwg i efektywngq realizacje
praw wynikajgcych z akcji i wystarczajgco zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszosciowych.

4.4, Przedstawicielom mediéw umozliwia sie obecnos¢ na walnych zgromadzeniach.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spétki : Przedstawiciele mediow bedq proszeni o uprzednie zgtaszanie swojej obecnosci na Walnym
Zgromadzeniu.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarzad informacji o zwotaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4
Kodeksu spoétek handlowych, zarzad niezwtocznie dokonuje czynnosci, do ktérych jest zobowigzany w zwigzku
z organizacjg i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie rowniez w przypadku zwotania
walnego zgromadzenia na podstawie upowaznienia wydanego przez sad rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spotek
handlowych.

Zasada jest stosowana.

4.6. W celu utatwienia akcjonariuszom biorgcym udziat w walnym zgromadzeniu gtosowania nad uchwatami z nalezytym
rozeznaniem, projekty uchwat walnego zgromadzenia dotyczacych spraw i rozstrzygnie¢ innych niz o charakterze
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porzadkowym powinny zawiera¢ uzasadnienie, chyba ze wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu
zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porzgdku obrad walnego zgromadzenia nastepuje na
zadanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarzad zwraca sie o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwaty, o ile
nie zostato ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Zasada jest stosowana.

4.7.Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwat wnoszone przez zarzad do porzadku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwat walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porzadku obrad walnego zgromadzenia
powinny zostac zgtoszone przez akcjonariuszy najpdzniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma by¢ powotanie do rady nadzorczej lub powotanie
rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na cztonkdw rady powinny zostaé zgtoszone w terminie umozliwiajagcym podjecie przez akcjonariuszy
obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z nalezytym rozeznaniem, lecz nie pdzniej niz na 3 dni przed walnym
zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiatéw ich dotyczacych, powinny zosta¢ niezwtocznie
opublikowane na stronie internetowej spoétki;

Zasada jest stosowana.

4.9.2. kandydat na cztonka rady nadzorczej sktada oswiadczenia w zakresie spetniania wymogdw dla cztonkéw komitetu
audytu okreslone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, a takze w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powigzan kandydata z akcjonariuszem posiadajgcym co
najmniej 5% ogdlnej liczby gtoséw w spotce.

Zasada jest stosowana.

4.10. Realizacja uprawnien akcjonariuszy oraz sposdb wykonywania przez nich posiadanych uprawnien nie moga
prowadzié¢ do utrudniania prawidtowego dziatania organdéw spétki.
Zasada jest stosowana.

4.11. Cztonkowie zarzadu i rady nadzorczej biorg udziat w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za
posrednictwem sSrodkéw dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w sktadzie umozliwiajgcym
wypowiedzenie sie na temat spraw bedacych przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarzad prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego
zgromadzenia wyniki finansowe spétki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu
finansowym podlegajagcym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarzad omawia istotne zdarzenia dotyczgce
minionego roku obrotowego, poréwnuje prezentowane dane z latami wczesniejszymi i wskazuje stopien realizacji planéw
minionego roku.

Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwata walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzowaé cene emisyjng albo
mechanizm jej ustalenia, badz zobowigzywac organ do tego upowazniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w
terminie umozliwiajgcym podjecie decyzji inwestycyjne;j.

Zasada jest stosowana.

4.13. Uchwata o nowej emisji akcji z wytgczeniem prawa poboru, ktéra jednoczesnie przyznaje prawo pierwszenstwa
objecia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, moze by¢ podjeta, jezeli spetnione sg co
najmniej ponizsze przestanki:
spotka ma racjonalng, uzasadniong gospodarczo potrzebe pilnego pozyskania kapitatu lub emisja akcji zwigzana jest
z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak tgczenie sie z inng spotkg lub jej przejeciem,
lub tez akcje majg zostac objete w ramach przyjetego przez spdtke programu motywacyjnego;
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osoby, ktérym przystugiwac bedzie prawo pierwszenstwa, zostang wskazane wedtug obiektywnych kryteriow ogdlnych;
cena objecia akcji bedzie pozostawac w racjonalnej relacji do biezgcych notowan akcji tej spotki lub zostanie ustalona
w wyniku rynkowego procesu budowania ksiegi popytu.

Zasada jest stosowana.

4.14. Spétka powinna dazy¢ do podziatu zysku poprzez wyptate dywidendy. Pozostawienie catosci zysku w spétce jest
mozliwe, jezeli zachodzi ktérakolwiek z ponizszych przyczyn:

wysokos¢ tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda bytaby nieistotna w relacji do wartosci akgji;

spotka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegtych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;

spotka uzasadni, ze przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzysci;

spotka nie wygenerowata srodkdw pienieznych umozliwiajgcych wyptate dywidendy;

wyptata dywidendy istotnie zwiekszytaby ryzyko naruszenia kowenantéw wynikajgcych z wigzacych spétke umow
kredytowych lub warunkéw emisji obligacji;

pozostawienie zysku w spétce jest zgodne z rekomendacja instytucji sprawujgcej nadzér nad spdtka z racji prowadzenia
przez nig okreslonego rodzaju dziatalnosci.

Zasada jest stosowana.

KONFLIKT INTERESOW | TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIAZANYMI

Na potrzeby niniejszego rozdziatu podmiotem powigzanym jest podmiot powigzany w rozumieniu miedzynarodowych
standardéw rachunkowosci przyjetych na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania miedzynarodowych standardéw rachunkowosci.

Spétka i jej grupa powinny posiadac przejrzyste procedury zarzadzania konfliktami intereséw i zawierania transakc;ji
z podmiotami powigzanymi w warunkach mozliwosci wystgpienia konfliktu intereséw. Procedury powinny
przewidywacé sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz sposoby postepowania w przypadku ich
wystgpienia.

Cztonek zarzadu lub rady nadzorczej powinien unika¢ podejmowania aktywnosci zawodowej lub pozazawodowej,
ktora mogtaby prowadzi¢ do powstawania konfliktu intereséw lub wptywaé negatywnie na jego reputacje jako cztonka
organu spotki, a w przypadku powstania konfliktu intereséw powinien niezwtocznie go ujawnic.

5.1. Cztonek zarzadu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarzad lub rade nadzorczg o zaistniatym konflikcie
interesow lub mozliwosci jego powstania oraz nie bierze udziatu w rozpatrywaniu sprawy, w ktérej w stosunku do jego
osoby moze wystgpic konflikt intereséw.

Zasada jest stosowana.

5.2. W przypadku uznania przez cztonka zarzadu lub rady nadzorczej, ze decyzja, odpowiednio zarzadu lub rady
nadzorczej, stoi w sprzecznosci z interesem spotki, powinien zazgdac zamieszczenia w protokole posiedzenia zarzadu lub
rady nadzorczej jego zdania odrebnego w tej sprawie.

Zasada jest stosowana.

5.3. Zaden akcjonariusz nie powinien by¢ uprzywilejowany w stosunku do pozostatych akcjonariuszy w zakresie transakcji
z podmiotami powigzanymi. Dotyczy to takze transakcji akcjonariuszy spoétki zawieranych z podmiotami nalezagcymi do jej
grupy.

Zasada jest stosowana.

5.4. Spotka moze nabywac akcje wtasne (buy-back) wytacznie w takim trybie, w ktérym poszanowane sg prawa wszystkich
akcjonariuszy.
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Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spotki z podmiotem powigzanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjeciem
uchwaty w sprawie wyrazenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczno$¢ uprzedniego zasiegniecia opinii podmiotu
zewnetrznego, ktéry przeprowadzi wycene transakcji oraz analize jej skutkow ekonomicznych.

Zasada jest stosowana.

5.6. Jezeli zawarcie transakcji z podmiotem powigzanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza
sporzgdza opinie na temat zasadnosci zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia koniecznos$¢ uprzedniego
zasiegniecia opinii podmiotu zewnetrznego, o ktérej mowa w zasadzie 5.5.

Zasada jest stosowana.

5.7. W przypadku gdy decyzje w sprawie zawarcia przez spotke istotnej transakcji z podmiotem powigzanym podejmuje
walne zgromadzenie, przed podjeciem takiej decyzji spdtka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostep do informacji
niezbednych do dokonania oceny wptywu tej transakcji na interes spétki, w tym przedstawia opinie rady nadzorczej,
o ktérej mowa w zasadzie 5.6.

Zasada jest stosowana.

WYNAGRODZENIA
Spétka i jej grupa dbajg o stabilnos¢ kadry zarzadzajgcej, miedzy innymi poprzez przejrzyste, sprawiedliwe, spdjne
i niedyskryminujace zasady jej wynagradzania, przejawiajace sie m.in. rownoscig ptac kobiet i mezczyzn.

Przyjeta w spdice polityka wynagrodzen cztonkéw organow spoétki i jej kluczowych menedierow okresla
w szczegolnosci forme, strukture, sposob ustalania i wyptaty wynagrodzen.

6.1.Wynagrodzenie cztonkéw zarzadu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedzeréw powinno by¢ wystarczajgce dla
pozyskania, utrzymania i motywacji oséb o kompetencjach niezbednych dla wtasciwego kierowania spétka i sprawowania
nad nig nadzoru. Wysokos¢ wynagrodzenia powinna by¢ adekwatna do zadan i obowigzkéw wykonywanych przez
poszczegolne osoby i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci.

Zasada jest stosowana.

6.2. Programy motywacyjne powinny by¢ tak skonstruowane, by miedzy innymi uzalezniaty poziom wynagrodzenia
cztonkéw zarzadu spotki i jej kluczowych menedzeréw od rzeczywistej, dtugoterminowej sytuacji spotki w zakresie
wynikéw finansowych i niefinansowych oraz dfugoterminowego wzrostu wartosci dla akcjonariuszy i zrbwnowazonego
rozwoju, a takze stabilnosci funkcjonowania spotki.

Zasada jest stosowana.

6.3. Jezeli w spotce jednym z programow motywacyjnych jest program opcji menedzerskich, wéwczas realizacja programu
opcji winna by¢ uzalezniona od spetnienia przez uprawnionych, w przeciggu co najmniej 3 lat, z géry wyznaczonych,
realnych i odpowiednich dla spoétki celdw finansowych i niefinansowych oraz zréwnowazonego rozwoju, a ustalona cena
nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie moze odbiega¢ od wartosci akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposdb ciggty, dlatego wynagrodzenie cztonkdw rady nie moze byc
uzaleznione od liczby odbytych posiedzen. Wynagrodzenie cztonkéow komitetow, w szczegdlnosci komitetu audytu,
powinno uwzglednia¢ dodatkowe naktady pracy zwigzane z pracg w tych komitetach.

Zasada jest stosowana.

6.5.Wysokos¢ wynagrodzenia cztonkdw rady nadzorczej nie powinna by¢ uzalezniona od krétkoterminowych wynikéw
spotki.
Zasada jest stosowana.
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3.9.3 Kontrola wewnetrzna i zarzadzanie ryzykiem

Spdtka, ze wzgledu na jej wielkos¢, nie posiada wyodrebnionej komérki przeprowadzajgcej audyt wewnetrzny. Zadania
z tego zakresu zostaly podzielone i powierzone podmiotom wskazanym ponizej. Za system kontroli wewnetrznej
i skutecznosc jego funkcjonowania w procesie sporzadzania sprawozdan finansowych jest bezposrednio odpowiedzialny
Zarzad Spotki. W 2023 roku w Spétce funkcjonowat dziat finansowy wspierany przez doradcéw prawnych celem m.in.
wsparcia procesu kontroli wewnetrznej. Dodatkowo, niektére funkcje kontroli wewnetrznej (badanie zgodnych osci
podejmowanych operacji z normami prawnymi), wykonywane sg przez Kierownika Biura Zarzgdzania Projektami.
Prowadzenie ksigg rachunkowych zostato powierzone zewnetrznemu podmiotowi posiadajgcemu stosowne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie. Za wykonywanie obowigzkdw w zakresie rachunkowosci odpowiedzialnos¢ ponoszg Cztonkowie
Zarzadu Spétki (w tym z tytutu nadzoru w odniesieniu do powierzenia prowadzenia ksigg rachunkowych innemu
podmiotowi). Ponadto, Cztonkowie Zarzadu oraz Cztonkowie Rady Nadzorczej sa zobowigzani do zapewnienia, aby
sprawozdania finansowe spefniaty wymogi Ustawy o Rachunkowosci. Cztonkowie Zarzadu oraz Cztonkowie Rady
Nadzorczej Spétki odpowiadajg solidarnie wobec Spétki za szkode wyrzadzong dziataniem lub zaniechaniem obowigzku,
o ktérym mowa powyzej.

System kontroli wewnetrznej Spotki obejmuje przede wszystkim nastepujace obszary:
- kontroling i rachunkowos¢ zarzadczg;

- ksiegowos¢ wraz ze sprawozdawczoscig,

- prognozowanie i analizy finansowe.

W ramach systemu kontroli wewnetrznej i zarzadzania ryzykiem, funkcjonujace rozwigzania organizacyjne, procedury
oraz standardy korporacyjne wspomagajg skutecznos¢ kontroli procesu sprawozdawczego i identyfikacje oraz
eliminowanie czynnikéw ryzyka w tym obszarze. Wymienic tutaj nalezy:

- ujednolicong polityke rachunkowosci, zasady sprawozdawczosci i ewidencji ksiegowej;

- stosowanie usystematyzowanego modelu raportowania finansowego dla potrzeb zewnetrznych i wewnetrznych -
zarzadzania operacyjnego;

- podziat obowigzkow i kompetencji poszczegdlnych dziatéw (w tym zewnetrznej ksiegowosci) oraz kierownictwa
Sredniego i wyzszego szczebla;

- cyklicznosé i formalizacje procesu weryfikacji i aktualizacji zatozen budzetowych oraz prognoz finansowych;

- poddawanie sprawozdan finansowych przeglgdom i badaniom przez niezaleznego biegtego rewidenta.

Spétka na biezgco Sledzi wymagane przepisami zmiany i regulacje zewnetrzne odnoszgce sie do wymogow
sprawozdawczosci gietdowej i przygotowuje sie do ich wprowadzenia z bezpiecznym wyprzedzeniem czasowym.
Kontrola funkcjonalna pionowa wykonywana jest codzienne przez kierownikdéw poszczegdlnych dziatéw w odniesieniu do
podlegtych im pracownikéw i procesdéw. Wszystkie dokumenty kosztowe Spoétki potwierdzane sg przez osobe
odpowiedzialng za zakup (akcept merytoryczny) oraz weryfikowane przez Kierownika Finansowego (kontrola pozioma,
w tym roéwniez obejmujaca zgodnos¢ wydatku z zatozonym budzetem). Jezeli koszty stanowig koszty dofinansowanego
ze Srodkéw publicznych projektu, dokumenty sg dodatkowo weryfikowane przez Kierownika Biura Zarzadzania
Projektami. Zweryfikowane dokumenty podlegajg ostatecznemu zatwierdzeniu przez Zarzad. Dokumenty
niezatwierdzone wedtug powyzszej procedury nie mogg zosta¢ zaksiegowane i skierowane do ptatnosci. Ostatnim
(dodatkowym) etapem biezgcej weryfikacji jest kontrola formalna dokumentéw ksiegowych przeprowadzana przez
zewnetrzny podmiot, ktéremu powierzono prowadzenie ksigg rachunkowych. Powyiszy proces przebiega w systemie
informatycznym Standard ERP, co gwarantuje wysokg efektywnos¢ zaréwno pod katem kontroli wewnetrznej, jak
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i organizacji pracy. System ten m.in. uniemozliwia zaksiegowanie i optacenie dokumentéw niezatwierdzonych wedtug
powyzej opisanej procedury.

W cyklu miesiecznym, po zamknieciu ksigg rachunkowych, sporzadzany jest raport zawierajacy informacje zarzadcza,
ktora prezentuje kluczowe dane finansowe. Zarzgd, wraz z kadrga kierownicza, na biezgco analizuje i omawia wyniki Spotki.
W cyklu kwartalnym sporzgdzane sg we wspotpracy z zewnetrznym podmiotem, ktéremu powierzono prowadzenie ksigg
rachunkowych srdédroczne sprawozdania finansowe, ktére nastepnie weryfikowane sg przez kierownika finansowego
Spotki (na pierwszym etapie) oraz Zarzad. Ponadto w cyklu kwartalnym Zarzad Spoétki dokonuje weryfikacji rzetelnosci
i aktualnosci budzetéow rocznych oraz prognoz krétkoterminowych. W razie potrzeby, wraz z kierownikami
poszczegolnych dziatéw, weryfikuje i aktualizuje przyjete zatozenia budzetowe.

Zgodnie z zasadg 2.11.3 Dobrych Praktyk Spétek Notowanych na GPW 2021 w corocznym sprawozdaniu z dziatalnosci
rady nadzorczej zamieszcza sie ocene sytuacji spotki w ujeciu skonsolidowanym, z uwzglednieniem oceny systemoéw
kontroli wewnetrznej, zarzadzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnetrznego.

3.9.4 Akcjonariusze

Znaczni akcjonariusze wskazani sg w pkt. 3.8.1.

Zestawienie akcji posiadanych przez cztonkdw Zarzadu i Rady Nadzorczej przedstawione jest w pkt. 3.8.2.

3.9.5 Specjalne uprawnienia kontrolne

Nie dotyczy. Emitent nie wyemitowat papieréw wartosciowych, ktére dajg specjalne uprawnienia kontrolne.

3.9.6 Ograniczenia w prawie gtosu

Statut Emitenta nie przewiduje zadnych ograniczen co do wykonywania prawa gtosu z akcji.

3.9.7 Ograniczenia przenoszenia papierow wartosciowych

Statut Emitenta nie przewiduje zadnych ograniczen co do przenoszenia praw witasnosci akcji lub innych papierow
wartosciowych Emitenta.

W stosunku do akcji, ktére zostaty lub zostang wydane osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego,
zostaty lub zostang zawarte umowy ograniczajgce mozliwosc zbywania tych akcji (lock-up).

W stosunku do warrantéw subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwaty nr 07/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji warrantéw subskrypcyjnych serii
A z wytaczeniem prawa poboru (z przeznaczeniem na realizacje programu motywacyjnego) zastosowanie maja
nastepujgce ograniczenia:

Warranty beda niezbywalne poza ponizszymi wyjatkami:
a. zbycia Warrantéw Spétce celem umorzenia,

Sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A oraz Grupy Kapitatowej XTPL
Raport Roczny 2023
117



E
X13L

b. zbycia Warrantéw na rzecz podmiotu lub podmiotéw, wskazanych przez Spotke pod warunkiem uzyskania zgody
Zarzadu Spotki,

c. zbycia Warrantéw w wyjatkowych okolicznosciach pod warunkiem uzyskania zgody Zarzadu Spétki,

d. dziedziczenia Warrantdéw zaréwno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

3.9.8 Powotywanie oséb zarzadzajacych
Zarzad powotywany i odwotywany jest przez Rade Nadzorczg (§20 ust. 2 Statutu).
Zarzad prowadzi sprawy Emitenta i reprezentuje Emitenta.

Kompetencje Zarzadu wynikajg z przepiséw (w tym KSH) i Statutu Emitenta. Do kompetencji Zarzagdu nalezg wszystkie
sprawy niezastrzezone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej (§21 ust. 1 Statutu).

Postanowienia dotyczace kapitatu docelowego w Statucie wygasty, w zwigzku z czym na Date Raportu Zarzad nie ma
uprawnien w zakresie emisji akcji (uprawnienie to nalezy do Walnego Zgromadzenia)

Ponizej tresé § 20 Statutu:

»$§ 20. Sktad oraz kadencja

1. W sktad Zarzqdu Spotki wchodzi od 1 do 5 cztonkdw, powotywanych na wspding, trzyletniq kadencje liczonq w latach
kalendarzowych poczqwszy od dnia, w ktdrym powofanie staje sie skuteczne. Kazdy z cztonkéw Zarzqdu moze by¢ wybrany
na nastepng kadencje.

2. Cztonkowie Zarzqdu powotywani i odwofywani sq przez Rade Nadzorczq.

3. W przypadku niemoznosci sprawowania przez Cztonka Zarzqdu swoich czynnosci Rada Nadzorcza moze delegowacd
cztonka Rady do czasowego wykonywania czynnosci tego cztonka Zarzqdu.

4. Mandat cztonka Zarzqdu wygasa najpdzniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajgcego sprawozdanie
finansowe za ostatni petny rok obrotowy przypadajgcy w ramach danej kadencji. Mandat cztonka Zarzgdu wygasa rowniez
w przypadku Smierci, rezygnacji albo odwotania ze sktadu Zarzgdu.”

3.9.9 Zmiana Statutu

Zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwaty Walnego Zgromadzenia podjetej wiekszoscig % gtoséw oraz wpisu do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego - zgodnie z art. 430 § 1i art. 415 § 1 KSH.

Zgodnie z art. 446 § 1 KSH, do dnia 19 kwietnia 2020 roku Zarzad moégt zadecydowa¢ o emisji nowych akgji
i zmianie Statutu w zwigzku z i w zakresie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Emitenta w granicach kapitatu docelowego
okreslonego w statucie Spotki. Kolejne upowaznienie Zarzadu do emisji nowych akcji w granicach kapitatu docelowego
wymaga uprzedniej zmiany Statutu.

W Okresie Sprawozdawczym dokonano jednej zmiany Statutu Emitenta — w dniu 12 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spoétki postanowito o zmianie §5 Statutu Spoétki (akt notarialny sporzadzony przez notariusza we
Wroctawiu Katarzyne Janickg, Kancelaria Notarialna we Wroctawiu, repertorium A numer 4656/2023); zmiany Statutu
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zostaty zarejestrowane w KRS w dniu 3 sierpnia 2023 roku, o czym Emitent poinformowat w raporcie biezgcym ESPI numer
41/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku.

3.9.10 Sposob dziatania WZA

Sposob dziatania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zasadnicze uprawnienia i obowigzki akcjonariuszy w zakresie

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu okreslajg przepisy KSH oraz Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia
dostepnych na stronie: https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Szczegétowe kompetencje Walnego Zgromadzenia wskazane s w Rozdziale Il Statutu w czesci dotyczgcej Walnego
Zgromadzenia (§12 - §16) oraz w art. 393 i nastepnych Kodeksu spétek handlowych.

Zgodnie z KSH do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezg w szczegdlnosci: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Zarzadu z dziatalnosci Spétki oraz sprawozdania finansowego za ubiegty rok obrotowy; udzielenie absolutorium cztonkom
Zarzadu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowigzkéw; postanowienia dotyczgce roszczen o naprawienie szkody
wyrzadzonej przy zawigzywaniu Spétki lub sprawowaniu zarzadu albo nadzoru; zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa
lub jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; dokonanie podziatu zysku
lub pokrycia strat; emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszenstwa i emisja warrantéw subskrypcyjnych,
o ktérych mowa w art. 453 § 2 KSH; likwidacja Spoétki; nabycie akcji wtasnych w celu umorzenia, umorzenie oraz obnizenie
kapitatu zaktadowego Spotki,; potaczenie, przeksztatcenie oraz podziat Spoétki oraz zmiana Statutu Spotki.

Zgodnie ze Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:

1) ustalanie wysokosci i zasad wynagrodzenia cztonkéw Rady Nadzorczej, w tym cztonkédw komitetu audytu oraz
innych komitetow Rady Nadzorczej,

2) wyrazenie zgody na nabycie akcji przez Spétke w celu umorzenia,

3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany,

4) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarzad jest obowigzany do udzielenia akcjonariuszowi na jego zgdanie informacji
dotyczacych Spofki, jezeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objetej porzadkiem obrad. Jednakze Zarzagd odmawia
udzielenia informacji, jezeli mogtoby to wyrzgdzi¢ szkode Spotce, w szczegdlnosci przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiebiorstwa. Odpowiedz uznaje sie za udzielong, jezeli odpowiednie informacje sg
dostepne na stronie internetowej Spotki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytan przez akcjonariuszy i udzielanie im
odpowiedzi.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majg tylko osoby bedgace akcjonariuszami Spotki na szesnascie dni przed
datg Walnego Zgromadzenia (dzien rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), a kazda akcja daje na Walnym
Zgromadzeniu prawo do jednego gtosu.

3.9.11 Rada Nadzorcza i komitety
Rada Nadzorcza sktada sie z od 5 do 7 cztonkdédw. Cztonkowie Rady Nadzorczej s powotywani oraz odwotywani przez

Walne Zgromadzenie. Cztonkowie Rady Nadzorczej powotywani sg na wspodlng, trzyletnig kadencje.
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Rada Nadzorcza obecnej kadencji zostata powotana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia
30 czerwca 2023 roku.

W Okresie Sprawozdawczym miata miejsce jedna zmiana w sktadzie Rady Nadzorczej.
Pan Andrzej Domanski ztozyt rezygnacje z funkcji wiceprzewodniczgcego Rady Nadzorczej Spotki ze skutkiem na dzien 29
pazdziernika 2023 r. z powodu powotania jego osoby do petnienia funkcji publicznej (ESPI nr 52/2023 z dnia 29

pazdziernika 2023 roku).

Sktad Rady Nadzorcze;j:

Na Dzien Bilansowy: Na Date Raportu:

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady Nadzorczej Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy Rady | Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy Rady

Nadzorczej Nadzorczej
Beata Turlejska - Cztonek Rady Nadzorczej Beata Turlejska - Cztonek Rady Nadzorczej
Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej

Sposob dziatania Rady Nadzorczej okreslajg przepisy KSH oraz Statutu i Regulaminu RN dostepnych na stronie Emitenta
pod adresem: https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Szczegétowe kompetencje Rady Nadzorczej wskazane sg w Rozdziale 11l Statutu w czesci dotyczacej Rady Nadzorczej oraz
art. 381 i nastepnych Kodeksu spoétek handlowych.

Zgodnie ze Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy:

1) ocena z koncem kazdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spoétki, zarowno co do zgodnosci
z ksiegami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania Zarzagdu oraz wnioskéw Zarzgdu co do podziatu zyskéw i pokrycia strat,

3) sktadanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdan pisemnych z wynikéw oceny, o ktérej mowa w pkt.
1) - 2) powyzej,

4) powotywanie i odwotywanie cztonkdw Zarzadu Spétki oraz zawieszanie, z waznych powoddw, w czynnosSciach
cztonka Zarzadu Spétki lub catego Zarzadu Spétki, jak réwniez delegowanie cztonkéw Rady Nadzorczej do
czasowego wykonywania czynnosci cztonkdw zarzgdu niemogacych sprawowacé swoich czynnosci,

5) ustalanie wynagrodzenia cztonkéw Zarzadu,

6) wyrazanie zgody na zawarcie przez Spotke istotnej transakcji z podmiotem powigzanym — w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw
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finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
przepisy tej ustawy wytgczajg taki obowigzek,

7) wyrazanie zgody na nabycie przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa nalezgcego do innego
przedsiebiorcy, przystapienie do innej spotki lub nabycie/ objecie/ zbycie udziatéw w innej spétce,

8) zatwierdzanie regulaminu Zarzadu i jego zmian,

9) wyrazanie zgody na przyznanie cztonkom Zarzadu Spétki prawa do objecia lub nabycia akcji Spétki w ramach
programéw motywacyjnych lub systemdédw wynagradzania opartych na akcjach lub innych instrumentach
finansowych emitowanych przez Spétke,

10) wyrazanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spétke (w tym na zawarcie umowy) w zakresie
zbycia lub nabycia przez Spétke nieruchomosci lub udziatu w nieruchomosci,

11) reprezentowanie Spotki w umowach z cztonkami Zarzgdu oraz w sporach z Zarzgdem lub jego cztonkami,

12) wybér podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Ponadto zgodnie z §18A Statutu Spotki zasiadanie przez cztonkdw Zarzadu Spotki w organach spotek kapitatowych spoza
grupy kapitatowej XTPL wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Poza komitetem audytu opisanym w pkt 3.9.14. w ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie powotano komitetéw.
3.9.12 Zarzad

Zarzad skfada sie z od 1 do 5 cztonkdw. Cztonkowie Zarzadu sg powotywani oraz odwotywani przez Rade Nadzorcza.
Cztonkowie Zarzadu powotywani sg na wspdlng, trzyletnig kadencje.

Zarzad obecnej kadencji zostat powotany przez Rade Nadzorczg w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Sktad Zarzadu:

Na Dzien Bilansowy: Na Date Raportu:
Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu
Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu

Sposéb dziatania Zarzadu okreslajg przepisy KSH oraz Statutu dostepnego na stronie Emitenta pod adresem:
https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Szczegbétowe kompetencje Zarzagdu wskazane sg w Rozdziale Il Statutu Emitenta w czeSci dotyczacej Zarzadu (§20-22)
oraz art. 368 i nastepnych Kodeksu spdétek handlowych. Do kompetencji Zarzadu nalezg wszystkie sprawy niezastrzezone
dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarzad prowadzi biezgcy dziatalno$é Spotki, zarzadza jej majatkiem
i reprezentuje jg na zewnatrz.

3.9.13 Komitet Audytu

Komitet Audytu
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Informacje ogdine i sktad Komitetu Audytu:

Uchwatg z dnia 5 czerwca 2018 roku, dziatajac na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (,ustawa o biegtych rewidentach”), Rada Nadzorcza
ustanowita w Spotce Komitet Audytu.

Zasady dziatania Komitetu Audytu okreslone zostaty w Regulaminie Komitetu Audytu XTPL S.A., przyjetym przez Rade
Nadzorczg uchwatg z dnia 5 czerwca 2018 roku.

Kompetencje i obowigzki Komitetu Audytu opisane w przepisach sg wykonywane przez Komitet Audytu Emitenta od dnia
20 lutego 2019 roku - tj. od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym i uzyskania statusu
jednostki zainteresowania publicznego.

Komitet Audytu sktada sie z 4 Cztonkdw.

Sktad obecnej kadencji Komitetu Audytu zostat powotany przez Rade Nadzorczg w dniu 30 czerwca 2023 roku.

W Okresie Sprawozdawczym miata miejsce jedna zmiana w sktadzie Komitetu Audytu. Pan Andrzej Domanski ztozyt
rezygnacje z funkcji cztonka Komitetu Audytu Spétki ze skutkiem na dzien 29 pazdziernika 2023 r. z powodu powotania

jego osoby do petnienia funkcji publicznej (ESPI nr 52/2023 z dnia 29 pazdziernika 2023 roku).

Sktad Komitetu Audytu:

Na Dzien Bilansowy: Na Date Raportu:

Piotr Lembas, Przewodniczagcy Komitetu Audytu, | Piotr Lembas, Przewodniczacy Komitetu Audytu,

niezalezny Cztonek KA niezalezny Cztonek KA
Dr Wiestaw Roztucki - niezalezny Cztonek KA Dr Wiestaw Roztucki - niezalezny Cztonek KA
Prof. dr hab. Herbert Wirth, niezalezny Cztonek KA Prof. dr hab. Herbert Wirth, niezalezny Cztonek KA

Niezalezni Cztonkowie Komitetu Audytu:

Na Date Raportu wszyscy Cztonkowie Komitetu Audytu (Dr Wiestaw Roztucki, Piotr Lembas, Prof. dr hab. Herbert Wirth)
spetniajg kryteria niezaleznosci wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegtych rewidentach i ztozyli odpowiednie
oswiadczenia w tym zakresie.

Wiedza i umiejetnosci Cztonkdw Komitetu Audytu:

Piotr Lembas posiadaj wiedze i umiejetnosci w zakresie rachunkowosci. Sposdb nabycia wiedzy
i umiejetnosci opisany jest ponizej.
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Piotr Lembas jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowos¢ na Wydziale Zarzgdzania Informatyki i Finanséw
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu. Nastepnie zdobyt tytut magistra na kierunku Master Studies in Finance -
program partnerski CFA. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA), numer 200403. W latach 2013-2015, Piotr
Lembas pracowat w EY Corporate Finance jako starszy konsultant. Przez blisko dwa lata (2015-2017) pracowat w dziale
finansowym Grupy Adiuvo Investments S.A., gdzie wspierat dyrektora finansowego w zakresie opracowania sprawozdan
finansowych na potrzeby wypetniania obowigzkéw podmiotéw notowanych na GPW.

Prof. dr hab. inz. Herbert Wirth posiada wiedze i umiejetnosci z branzy, w ktérej dziata Emitent. Sposdéb nabycia wiedzy
i umiejetnosci opisany jest ponizej.

XTPL S.A. dziata w branzy technologii materiatowych. Dominujgcym rodzajem wykonywanych prac sg prace badawczo-
rozwojowe. Odbiorcami produktéw i ustug Spoétki s duze miedzynarodowe koncerny dziatajgce poza obszarem kraju
(handel miedzynarodowy). Profesor Herbert Wirth posiada wiedze z branzy technologii materiatowych (magister inzynier,
doktor, Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie oraz aktualny profesor Politechniki
Wroctawskiej) oraz branzy dotyczacej zarzadzania (studia podyplomowe z zarzadzania projektami m.in.
na George Washington University School Business and Public Management). Profesor Herbert Wirth posiada réwniez
umiejetnosci zaréwno w branzy technologii materiatowych, jak i handlu miedzynarodowego oraz zarzadzania globalnym
przedsiebiorstwem (m.in. podczas petnienia funkcji Prezesa Zarzagdu KGHM). Ponadto posiada doswiadczenie w zakresie
badan i rozwoju - petnit m.in. funkcje menedzerskie w Centrum Badawczo-Rozwojowym Miedzi Cuprum sp. z 0.0., a takze
Dyrektora ds. Rozwoju i Zarzagdzania Projektami w KGHM).

Swiadczenie przez firme audytorska dozwolonych ustug niebedacych badaniem:

W Okresie Sprawozdawczym na rzecz Emitenta nie byly swiadczone przez firme audytorskg badajacg jego sprawozdanie
finansowe dozwolone ustugi niebedace badaniem z wyjgtkiem sSwiadczenia przez firme audytorskg ustugi oceny
sprawozdania o wynagrodzeniach Cztonkdw Zarzadu i Rady Nadzorczej, na co zgode wyrazit Komitet Audytu oraz dokonat
oceny niezaleznosci firmy audytorskiej w tym zakresie. Ocena dokonana przez firme audytorska znajduje sie w zataczniku
do raportu biezgcego ESPI nr 14/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku.

Wybér firmy audytorskiej:

W dniu 14 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonata wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badan
ustawowych i przegladow srdodrocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) XTPL na okres 2 lat (tj. przeglagddéw
Srédrocznych za rok 2023 i 2024 oraz badan ustawowych za rok 2023 i 2024). Wybrana zostata oferta firmy 4Audyt
sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu.

Wybér zostat dokonany w procedurze przedtuzenia umowy z dotychczasowa firmg audytorskg (zgodnej z procedurg i
politykg wyboru firmy audytorskiej). Rekomendacja dotyczaca przedtuzenia umowy z dotychczasowq firmg audytorska

spetniata obowigzujgce warunki.

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej:
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Komitet Audytu przyjat polityke i procedure wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania jednostkowych oraz
skonsolidowanych sprawozdan finansowych, ktéra dostepna jest na stronie Emitenta pod adresem:
https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Celem polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej jest okreslenie przejrzystych i niedyskryminujgcych regut procesu
prowadzgcego do przedstawienia przez Komitet Audytu wolnej od wptywu osdéb trzecich rekomendacji dotyczacej firmy
audytorskiej, a takze wyboru przez Rade Nadzorczg niezaleznej i kompetentnej firmy audytorskiej do przeprowadzenia
badania.

Spdtka moze zaprosi¢ dowolne firmy audytorskie do sktadania ofert w sprawie Swiadczenia ustugi badania ustawowego,
pod warunkiem ze: nie narusza to przepiséw art. 17 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymogéw dotyczacych ustawowych badan sprawozdan
finansowych jednostek interesu publicznego, uchylajgcego decyzje Komisji 2005/909/WE (,Rozporzadzenie nr
537/2014”), ktéry dotyczy maksymalnych okreséw trwania zlecenia badania przez dang firme audytorska, organizacja
procedury przetargowej nie wyklucza z udziatu w procedurze wyboru firm, ktére uzyskaty mniej niz 15% swojego
catkowitego wynagrodzenia z tytutu badan od jednostek zainteresowania publicznego w danym panistwie Unii
Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o ktérych mowa w art.
91 ustawy o biegtych rewidentach; nie narusza to przepiséw dotyczacych swiadczenia przez firme audytorsky ustug
niebedacych badaniem, w tym art. 5 Rozporzadzenia nr 537/2014 oraz art. 136 ustawy o biegtych rewidentach, ktére
dotycza ustug zabronionych.

Rada Nadzorcza dokonujgc wyboru firmy audytorskiej dziata w oparciu o wskazane ponizej kryteria oraz rekomendacje
Komitetu Audytu. W przypadku wyboru firmy audytorskiej przeprowadzajgcej badanie ustawowe Emitenta,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy nastepuje przedtuzenie umowy o badanie, Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej
rekomendacje, ktdéra zawiera w szczegdlnosci:

- przynajmniej dwie mozliwosci wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem uzasadnionej
preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich,

- o$wiadczenie, ze rekomendacja jest wolna od wptywdw stron trzecich,

- stwierdzenie, ze Spotka nie zawarta umoéw zawierajgcych klauzule, o ktérych mowa w art. 66 ust. 5a ustawy
o rachunkowosci.

Rekomendacja Komitetu Audytu sporzadzona jest w nastepstwie przeprowadzenia postepowania przetargowego, przy
zastosowaniu procedury szczegdétowo opisanej w przedmiotowej polityce.

Rada Nadzorcza dokonujgc wyboru firmy audytorskiej, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji, moze
bra¢ pod uwage w szczegdlnosci nastepujgce kryteria (szczegdty zostang ustalone w dokumentacji przetargowej):
dotychczasowe doswiadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdan finansowych oraz skonsolidowanych
sprawozdan finansowych jednostek, w tym spdtek publicznych; zdolnosé, w tym kadrowa i organizacyjna, zapewnienia
Swiadczenia petnego zakresu ustug okreslonych przez Spotke w zapytaniu ofertowym przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dziatalnosci; cene zaproponowang przez firme audytorskg; mozliwo$¢ przeprowadzenia badania
w terminach okreslonych przez Spétke w zapytaniu ofertowym; bezstronnos¢ i niezaleznos¢ firmy audytorskiej wzgledem
Spotki i Grupy Kapitatowej, w rozumieniu ustawy o biegtych rewidentach, w szczegdlnosci art. 69-73 ustawy o biegtych
rewidentach, posiadanie uprawnien do przeprowadzenia badania zgodnie z ustawy o biegtych rewidentach, spetnienie
warunkéw do wyrazenia bezstronnej opinii zgodnie z ustawg o biegtych rewidentach, spetnienie warunkéw w zakresie
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rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegtego rewidenta zgodnie z ustawg o biegtych rewidentach oraz
Rozporzgdzeniem nr 537/2014, przestrzeganie przez firme audytorskg standardéw w zakresie badania sprawozdan
finansowych, inne uzasadnione kryteria, w zaleznosci od uznania Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowigzana jest kierowac sie: zasadg rotacji firmy audytorskiej, zgodnie
z ktérag maksymalny czas nieprzerwanego trwania zlecen badan ustawowych, przeprowadzonych przez tg samg firme
audytorskg lub firme audytorskg powigzang z t3 firma audytorskg lub jakiegokolwiek cztonka sieci dziatajgcej
w panstwach Unii Europejskiej, do ktérej nalezg te firmy audytorskie, nie moze przekraczac 10 lat, zasadg karencji firmy
audytorskiej, zgodnie z ktérg po uptywie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma
audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spotki w okresie kolejnych 4 lat, zasadg rotacji kluczowego biegtego
rewidenta, zgodnie z ktdrg kluczowy biegty rewident nie moze przeprowadzac¢ badania ustawowego w Spétce przez okres
dtuzszy niz 5 lat. Kluczowy biegty rewident moze ponownie przeprowadzi¢ badanie ustawowe Spétki po uptywie
co najmniej 3 lat od zakoriczenia ostatniego badania ustawowego. Zasadg wyboru firmy audytorskiej jest wybdr na okres
minimum dwdéch lat.
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Polityka swiadczenia dozwolonych ustug niebedgcych badaniem:

Komitet Audytu przyjat Polityke Swiadczenia przez firme audytorska przeprowadzajgcy badanie, przez podmioty
powigzane z tg firmg audytorskg oraz przez cztonka sieci firmy audytorskiej dozwolonych ustug niebedacych badaniem,
ktora dostepna jest na stronie Emitenta pod adresem:

https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyine/

Opisana polityka uwzglednia przepisy Rozporzadzenia nr 537/2014 oraz ustawy o biegtych rewidentach.

Polityka swiadczenia przez firme audytorska przeprowadzajacg badanie, przez podmioty powigzane z tg firma audytorskg
oraz przez cztonka sieci firmy audytorskiej dozwolonych ustug niebedacych badaniem przewiduje, ze Komitet Audytu
wydaje decyzje w przedmiocie udzielenia zgody na Swiadczenie ustug niebedacych badaniem po dokonaniu oceny, czy
dana ustuga jest dozwolona, czy dana ustuga nie jest zabroniona oraz czy nie istniejg zagrozenia niezaleznosci firmy
audytorskiej. O swojej decyzji Komitet Audytu zawiadamia niezwtocznie Rade Nadzorczg oraz Zarzad Spétki. Swiadczenie
ustug dozwolonych mozliwe jest jedynie w zakresie niezwigzanym z polityka podatkowg Spotki oraz po przeprowadzeniu
przez Komitet Audytu oceny zagrozen i zabezpieczen niezaleznosci.

Biegty rewident lub firma audytorska wykonujgca badanie ustawowe Spétki oraz cztonkowie ich sieci, ani podmioty
powigzane z biegtym rewidentem lub firma audytorskga, nie mogg wykonywaé na rzecz Spétki, jej jednostki dominujacej,
ani jednostek przez nig kontrolowanych ustug zabronionych niebedacych czynnosciami rewizji finansowej
w nastepujacych okresach: w okresie od rozpoczecia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania oraz w roku
obrotowym bezposrednio poprzedzajgcym ww. okres, w odniesieniu do ustug opracowywania i wdrazania procedur
kontroli wewnetrznej lub procedur zarzadzania ryzykiem zwigzanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem
informacji finansowych lub opracowywania i wdrazania technologicznych systeméw dotyczacych informacji finansowe;j.

Posiedzenia Komitetu Audytu:

W Okresie Sprawozdawczym Komitet Audytu odbyt 6 posiedzen.

Podczas posiedzern Komitet Audytu miato miejsce m.in.:
1. Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na swiadczenie ustugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Cztonkéw Zarzadu XTPL S.A. i Rady Nadzorczej XTPLS.A.;
2. Podjecie uchwaty w sprawie przyjecia sprawozdania z dziatalnosci Komitetu Audytu XTPL S.A. za okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;
Omoéwienie przez Zarzad XTPL S.A. planowanej rundy finansowej i emisji akcji serii V;
Omoéwienie przez Zarzad XTPL S.A. wynikow za 1. kwartat 2023 roku;
Omoéwienie procedury wyboru firmy audytorskiej na kolejny okres.

o un ks w

Dyskusja dotyczgca zarekomendowania Radzie Nadzorczej XTPL S.A. przedtuzenia z firma audytorskg 4AUDYT sp.
Z 0.0. uUmowy na przeprowadzenie badan jednostkowych sprawozdan finansowych XTPL S.A. i skonsolidowanych
sprawozdan finansowych Grupy Kapitatowej XTPL S.A. za lata 2023 i 2024 oraz przeglgdéw jednostkowych
potrocznych sprawozdan finansowych XTPL S.A. oraz skonsolidowanych potrocznych sprawozdan finansowych
Grupy Kapitatowej XTPL S.A. za okresy: od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku oraz od dnia 1
stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024.
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7. Podjecie uchwaty w sprawie przyjecia rekomendacji dla Rady Nadzorczej XTPL S.A. w sprawie przedtuzenia z firma
audytorskg 4AUDYT sp. z 0.0. umowy na przeprowadzenie badan jednostkowych sprawozdan finansowych XTPL
S.A. i skonsolidowanych sprawozdan finansowych Grupy Kapitatowej XTPL S.A. za lata 2023 i 2024 oraz przeglagdéw
jednostkowych poétrocznych sprawozdan finansowych XTPL S.A. oraz skonsolidowanych pétrocznych sprawozdan
finansowych Grupy Kapitatowej XTPL S.A. za okresy: od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
oraz od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024.

8. Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na $wiadczenie ustugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Cztonkéw Zarzadu XTPL S.A. i Rady Nadzorczej XTPL S.A.

9. Dyskusja dotyczaca raportu za | pétrocze 2023 oraz tez z przegladu skréoconego srédrocznego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego;

10. Przedstawienie przez Zarzad wybranych informacji dot. sprawozdania finansowego i z dziatalnosci za 3. kwartat
2023 roku.

11. Dyskusja dotyczaca raportu za 3. kwartat 2023.

Niezaleznie miaty miejsca rozmowy w biegtym rewidentem dot. kwestii niezaleznosci biegtego rewidenta, strategii
badania sprawozdania finansowego oraz celdéw i zakresu tego badania. Z bieglym rewidentem omawiane byty takze
kwestie poziomu istotnosci badania i sposobu jego ustalenia.

Szczegdtowy opis dziatalnosci Komitetu Audytu w Okresie Sprawozdawczym zostanie przedstawiony w sprawozdaniu
z dziatalnosci Komitetu Audytu, ktére bedzie czescig sprawozdania z dziatalnosci Rady Nadzorczej (zostanie udostepnione
w materiatach dotyczacych zwotania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Podpisy:
Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzad
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